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Seznam zkratek

AC stfidavy proud

CD-ROM  nosic s daty pouze pro ¢teni
DC stejnosmérny proud

EFUP doba, po kterou je vyrobek mozno pouZzivat zptisobem Setrnym k Zivotnimu prostiedi
GB gigabajt

1/O vstup/vystup

ID identifikace

P ochrana krytim

LCD displej z tekutych krystala

LED svételna dioda

MIA analyza mechanické impedance
N/A Neni k dispozici

OEM originalni vyrobce zafizeni

PC pitch-catch

PC pocitac

SD pamétova karta Secure Digital
SPC statistické fizeni procesti

USB Universal Serial Bus

VAC stfidavy proud

VGA video graphics array

Seznam zkratek 9
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Dulezité informace - prectéte si je pfed pouzitim

Uréené pouziti

Zatizeni BondMaster 600 je urceno k provadéni nedestruktivnich kontrol
primyslovych a komer¢nich materialti.

A VAROVANI

Nepouzivejte zafizeni BondMaster 600 k Zddnému jinému tcelu, nez ke kterému je
urceno. V zadném piipadé se nesmi pouzit ke kontrole ¢i vySetfovani ¢asti lidského
nebo zvifeciho téla.

Navod k pouziti

Tento navod obsahuje informace, které jsou nezbytné pro bezpecné a tcinné
pouzivani tohoto vyrobku. Pfedtim nez zacnete vyrobek pouzivat, dikladneé se
obeznamte s timto navodem. Produkt pouZzivejte v souladu s pokyny. Tento navod
uchovavejte na bezpetném a pristupném miste.

I DULEZITE |
Nékteré detaily soucasti znazornéné v tomto navodu se mohou lisit od soucasti
nainstalovanych na zafizeni. Provozni principy vsak ztistavaji stejné.

Dilezité informace — pfectéte si je pfed pouzitim 11
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Kompatibilita zarizeni

Toto zafizeni pouZzivejte pouze se schvalenym dopliikovym vybavenim dodanym
spolecnosti Evident. Vybaveni dod4vané spolecnosti Evident a schvélené k pouziti
s timto zafizenim je popsano dale v tomto navodu.

A UPOZORNENi

Vzdy pouzivejte pouze vybaveni a prislusenstvi, které splnuje specifikace spolecnosti
Evident. Pouzivani nekompatibilniho vybaveni mtize zptisobit nespravnou funkci
a/nebo poskozeni zafizeni, pfipadné zranéni osob.

Opravy a modifikace

Toto zafizeni neobsahuje zadné dily, jejichZ servis by mohl provadét uzivatel.
Otevieni zafizeni mtiZe mit za nasledek ztratu platnosti zaruky.

A UPOZORNENi

Z diavodu zamezeni zranéni osob a/nebo poskozeni zafizeni, zafizeni nerozebirejte,
neupravujte a nepokousejte se jej opravovat.

Bezpecénostni symboly

Na zafizeni a v navodu k pouziti 1ze najit nasledujici bezpecnostni symboly:

A Vseobecny symbol varovani

Tento symbol upozornuje uzivatele na potencialni nebezpeci. Veskera
bezpecnostni sdéleni, ktera nasleduji za timto symbolem, je nutno dodrzovat,
aby se zamezilo mozné 4jmé na zdravi nebo materialnim skodam.

12 Dtlezité informace — prectéte si je pfed pouzitim
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A Symbol varovani upozornujici na vysoké napéti
Tento symbol se pouziva k varovani uZzivatele a upozorniuje na hrozici nebezpeci
urazu elektrickym proudem pfi napéti vy$sim nez 1000 V. Veskera bezpec¢nostni
sdéleni, ktera néasleduji za timto symbolem, je nutno dodrzovat, aby se zamezilo
mozné ujmé na zdravi.

Bezpecnostni signalni slova

V dokumentaci zafizeni 1ze najit nasledujici bezpecnostni symboly:

A NEBEZPECi

Signélni slovo NEBEZPECI oznacuje bezprostfedné hrozici nebezpeénou situaci.
Vyzyva k tomu, aby byla vénovana pozornost postupu, tkonu apod., jehoZ nespravné
provedeni nebo nedodrzeni bude mit za nasledek vazné nebo dokonce smrtelné
zranéni osob. Narazite-li na signalni slovo NEBEZPECT, nepokracujte v provadéni
prislusného postupu, dokud nebudou plné pochopeny a splnény uvedené podminky.

A VAROVANI

Signélni slovo VAROVANTI oznacuje potencialné hrozici nebezpe¢nou situaci. Vyzyva
k tomu, aby byla vénovana pozornost postupu, tikkonu apod., jehoZz nespravné
provedeni nebo nedodrzeni mtize mit za nasledek vazné nebo dokonce smrtelné
zranéni osob. Nepokracuijte za signalni slovo VAROVANI, dokud plné nepochopite
a nesplnite uvedené podminky.

A UPOZORNENi

Signalni slovo UPOZORNENT oznaéuje potencialné hrozici nebezpe¢nou situaci.
Vyzyva k tomu, aby byla vénovana pozornost postupu, tikonu apod., jehoz
nespravné provedeni nebo nedodrzeni by mohlo mit za nésledek leh¢i nebo stfedné
zavazné zranéni osob, vécnou Skodu, zejména Sskodu na vyrobku nebo zniceni celého
vyrobku ¢i nékterych jeho soudasti, pfipadné ztratu dat. Narazite-li na signdlni slovo
UPOZORNENT, nepokraéujte v provadéni piislusného postupu, dokud plné
nepochopite a nesplnite uvedené podminky.

Dilezité informace — prectéte si je pfed pouzitim 13
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Signalni slova na turovni poznamek

V dokumentaci k zafizeni se mohou vyskytovat nasledujici signalni slova na arovni
poznamek:

I DULEZITE I

Signalni slovo DULEZITE vyzyva k tomu, aby byla vénovéna pozornost poznamce,
ktera poskytuje dtilezité informace nebo informace nezbytné k provedeni urcitého
ukonu.

I POZNAMKA |

Signalni slovo POZNAMKA upozoriiuje na provozni proceduru, postup nebo
podobné informace, které vyzaduji zvlastni pozornost. Poznamka také oznacuje
souvisejici dopliiujici informace, které jsou uzitecné, ale ne nezbytné nutné.

[ DOPORUCENI |

Signalni slovo DOPORUCENI vyzyva k tomu, abyste vénovali pozornost poznamce,
ktera vam pomiuize pouzit techniky a postupy popsané v tomto navodu tak, aby
vyhovély vasim specifickym potfebam, nebo poskytne rady, jak efektivné vyuzivat
moznosti vyrobku.

Bezpecnost

Pfed zapnutim zafizeni se ujistéte, Ze byla pfijata spravna bezpecnostni preventivni
opatfeni (viz nasledujici varovani). Kromeé toho vénujte pozornost vnéjsim oznacenim
na zafizeni, ktera jsou popsadna v ¢asti , Bezpecnostni symboly”.

Varovani

A VAROVANI

V§eobecna varovani

* Pfed zapnutim zafizeni si dtikladné prectéte pokyny uvedené v tomto navodu.

14
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¢ Tento navod uchovavejte na bezpe¢ném misté pro pozdéjsi pouZiti.
e Dodrzujte stanovené instalacni a provozni postupy.

* Je bezpodminec¢né nutné respektovat bezpecnostni vystrahy a varovani uvedené
na zafizeni a v tomto navodu k pouZiti.

e Pokud se zafizeni a vybaveni pouziva zptisobem, ktery neni specifikovan
vyrobcem, muze dojit ke zhorSeni tirovné ochrany, kterou zafizeni poskytuje.

* Do zafizeni neinstalujte nahrazkové dily, ani neprovadéijte jakékoli neopravnéné
Upravy zafizeni.

* Servisni pokyny, kde jsou uvedeny, jsou urceny pro skoleny servisni personal.
Abyste se vyhnuli nebezpedi zasazeni elektrickym proudem, neprovadéjte na
zafizeni zddné prace, pro které nemate nalezitou kvalifikaci. Mate-li jakykoli
problém nebo dotaz tykajici se tohoto zafizeni, kontaktujte spolec¢nost Evident
nebo autorizovaného zastupce spolecnosti Evident.

* Nedotykejte se konektorti pfimo rukou. V opa¢ném pfipadé mize dojit k funkéni
poruse nebo k zasazeni elektrickym proudem.

¢ Zabrante vniknuti kovovych ¢ijinych cizich ¢astic do pristroje pfes konektory ¢i
jiné otvory. V opacném pfipadé miize dojit k funkéni poruse nebo k zasazeni
elektrickym proudem.

A VAROVANI

Varovani tykajici se elektrickych ¢asti

Zaftizeni je nutno pripojovat pouze k takovému zdroji elektrického napajeni, ktery
odpovida tdajim na Stitku uvadéjicim jmenovité hodnoty zafizeni.

A UPOZORNENi

V pripadé pouziti neschvaleného napajeciho kabelu, ktery neni urcen pro vyrobky
Evident, nemtize spolecnost Evident zajistit elektrickou bezpeénost zafizeni.

Dilezité informace — prectéte si je pfed pouzitim 15
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Bezpeénostni opatreni souvisejici s akumulatory a bateriemi

A UPOZORNENi

Pfed likvidaci akumulatoru nebo baterie zkontrolujte pfislusné mistni zakony,
pravidla a pfedpisy a fidte se jejich poZadavky.

Pfeprava lithium-iontovych akumulatorti a baterii je regulovdna Organizaci
spojenych narodi v ramci Doporuceni Organizace spojenych narodti o prepravé
nebezpecného zbozi. Ocekava se, Ze vladni organy, mezivladni organizace a dalsi
mezinarodni organizace budou dodrZovat principy stanovené v téchto nafizenich
a pfispivat tak k celosvétové harmonizaci v této oblasti. Mezi tyto mezinarodni
organizace patfi International Civil Aviation Organization (ICAO), International
Air Transport Association (IATA), International Maritime Organization (IMO),
ministerstvo dopravy USA (USDOT), Transport Canada (TC) a dalsi. Pfed
prepravou lithium-iontovych akumulatorti a baterii kontaktujte dopravce a
ovéfte aktuadlni podobu nafizeni.

Pouze pro Kalifornii (USA):

Soucasti tohoto zafizeni mtize byt CR baterie nebo akumulator. CR baterie nebo
akumulétor obsahuje chloristanovy materidl a manipulace s nimi mtze
vyzadovat specidlni postupy. Viz
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Akumulatory a baterie neotevirejte, nerozmackavejte ani v nich nevytvarejte
prodéravéni, toto pocinani by mohlo zptisobit zranéni.

Baterie nespalujte. Baterie uchovavejte v dostatecné vzdalenosti od ohné i jinych
zdrojlt extrémniho tepla. Vystavovani baterii extrémnim tepelnym tc¢inktim
(teplotam nad 80 °C) by mohlo mit za nasledek vybuch nebo zranéni osob.
Baterii chrante pfed padem, narazy nebo jinymi zptisoby nasilného zachazeni,
jelikoz nasledkem takového pocinani by mohlo dojit k uvolnéni obsahu clankd,
ktery je ziravy a vybusny.

Nezkratujte svorky baterie. Zkrat mtize zptlisobit zranéni a zavazné poskozeni
akumulatoru, ktery se pak stane nepouzitelnym.

Nevystavujte akumulator nebo baterii vlhkosti ani desti; mohlo by to mit za
nasledek zasazeni elektrickym proudem.

K nabijeni akumulatortt BondMaster 600 pouzivejte vyhradné externi nabijeckou
schvalenou spolec¢nosti Evident.

Pouzivejte pouze akumulatory a baterie dodané spolecnosti Evident.
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* Neskladujte akumulatory, jejichz zbyvajici tiroven nabiti je nizsi nez 40 %.
Pred uskladnénim je baterie tfeba nabit na tiroveni odpovidajici 40 % az 80 %
jejich kapacity.

e Béhem uskladnéni je tfeba udrzovat nabiti akumulatorti na tirovni odpovidajici
40-80 % jejich kapacity.

* Béhem skladovani zafizeni neponechavejte akumulator v jednotce
BondMaster 600.

Nafizeni tykajici se odesilani produkti obsahujicich lithium-iontové
akumulatory a baterie

I DULEZITE |
P1i odesilani lithium-iontového akumulatoru nebo akumulatorti se ujistéte,
Ze postupujete podle vSech mistnich prepravnich predpisti.

A VAROVANI

Poskozené akumulatory nelze zasilat béznym zpiisobem — poskozené akumulatory
spolecnosti Evident NEZASILEJTE. Kontaktujte mistniho zastupce spole¢nosti
Evident nebo odborniky v oblasti likvidace materidlu.

Likvidace zafizeni, pristroji a vybaveni

Pred likvidaci BondMaster 600 se seznamte s mistnimi zakony, pfedpisy a nafizenimi
a postupujte podle nich.

Dilezité informace — pfectéte si je pfed pouzitim 17
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BC (Nabije¢ka akumulatort — Kalifornie, USA)

Oznaceni BC udava, Ze tento vyrobek byl pfezkousen a spliiuje

pozadavky Predpisti pro tcinnost zafizeni, jak je uvedeno

v Kalifornskeé sbirce natizeni, ¢ast 20, oddily 1601 az 1608 pro systémy
nabijecek akumulatorti. Interni nabijecka akumulatorti, nachazejici se

uvnitf tohoto zafizeni, byla zkousena a certifikovana podle pozadavki

California Energy Commission (CEC); toto zafizeni je uvedeno
v online databazi CEC (T20).

CE (Evropské spolecenstvi)

Toto zafizeni splituje pozadavky smérnice 2014/30/EU

C € o elektromagnetické kompatibilité, smérnice 2014/35/EU o nizkém
napéti a smérnice 2015/863/EU doplnujici smérnici 2011/65/EU
o omezeni nebezpecnych latek (RoHS). Oznaceni CE je prohlaseni o
shodé tohoto vyrobku se vSemi platnymi smérnicemi Evropského
spolecenstvi.

UKCA (Spojené kralovstvi)

UK Tento pfistroj spliiuje pozadavky smérnice o elektromagnetické
kompatibilité z roku 2016, smérnice o (bezpecnosti) elektrickych

C n zatizeni z roku 2016 a smérnice o omezeni pouzivani nékterych
nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich z roku
2012. Oznaceni UKCA udava shodu s vyse uvedenymi smérnicemi.

18  Dtlezité informace — prectéte si je pfed pouzitim
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RCM (Australie)

Stitek obsahujici znacku shody s predpisy (RCM) udav, Ze vyrobek je
ve shodé se vSemi pfislusnymi normami a byl zaregistrovan ufadem
Australian Communications and Media Authority (ACMA) jako
vyrobek povoleny k uvedeni na australsky trh.

Smeérnice OEEZ

V souladu s evropskou smérnici 2012/19/EU o odpadnich elektrickych
a elektronickych zafizenich (OEEZ) tento symbol udava, ze pfislusny
vyrobek se nesmi likvidovat jako netfidény komunalni odpad, nybrz
se musi odevzdavat ve sbérnych mistech jako tfidény odpad.
Informace o zptisobu odevzdavani vyfazenych zafizeni a/nebo

s sbérnych systémech dostupnych ve vasi zemi vam poskytne
pfislusny mistni distributor vyrobkt Evident.

Cinska smérnice RoHS

Cinskd smérnice RoHS je pojem, ktery je v odvétvi obecné pouzivan tehdy, _popisuje-li
se legislativa realizovana Ministerstvem informac¢niho primyslu (MII) v Cinské
lidové republice v souvislosti s kontrolou znecistovani zptisobovaného
elektronickymi informacnimi produkty (EIP).

Znacka ¢inské smérnice RoHS udava dobu, po kterou je vyrobek

mozno pouZivat zplisobem Setrnym k Zivotnimu prostfedi
15 (EFUP). Cislo EFUP je definovano jako pocet roki, po ktery

nebudou latky uvedené v seznamu kontrolovanych latek a

obsaZené ve vyrobku unikat nebo se chemicky rozklddat. EFUP
pro pfistroj BondMaster 600 byla stanovena na 15 let.

Poznamka: Doba, po kterou je vyrobek mozno pouzivat
zplisobem Setrnym k zivotnimu prostfedi (EFUP), nema byt
chapana jako doba, po kterou je zajisténa funk¢nost a vykonnost
vyrobku.
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Korea Communications Commission (Korejska komunikaéni komise —

KCC)
Prodejce i uzivatel jsou timto upozornéni na skutecnost, Ze tento
pfistroj je vhodny k pouziti jako kancelarské elektromagnetické
zatizeni (tfidy A), tedy i k jinému nez domacimu pouziti. Toto zafizeni

vyhovuje pozadavkiim na EMK platnym v Koreji.
Kéd MSIP pro zafizeni je nasledujici: MSIP-REM-OYN-B600.
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Shoda se smérnici EMK (Smérnice o elektromagnetické kompatibilité)

Toto zafizeni vytvaii a pouziva vysokofrekvencni energii a neni-li nainstalovano

a pouzivano fadnym zptlisobem (tedy v pfisném souladu s pokyny vyrobce), miize
zplisobovat ruseni. Pfistroj BondMaster 600 byl testovan a shledan jako vyhovujici
meznim hodnotdm pro primyslové zafizeni v souladu s poZadavky smérnice EMC.

Shoda s predpisy FCC (USA)

[ POZNAMKA |

Tento vyrobek byl pfezkousen a shledan jako splnujici mezni hodnoty stanovené pro
digitalni zafizeni tfidy A podle casti 15 pravidel FCC. Tyto mezni hodnoty jsou
stanoveny tak, aby vyrobek poskytoval pfiméfenou ochranu proti skodlivému ruseni,
je-li pouzivan v komerénim prostfedi. Tento vyrobek vytvari, pouziva a mtze
vyzarovat vysokofrekvencni energii a pokud neni nainstalovan a pouzivan v souladu
s navodem, mohl by zptisobovat skodlivé ruseni radiokomunikac¢nich pfenosti.
Provoz tohoto vyrobku v obytné oblasti bude pravdépodobné zptsobovat skodlivé
ruseni. V takovém pripad€ bude zapottebi, abyste toto ruseni odstranili na své vlastni
naklady.

I DULEZITE I
Zmény nebo upravy, které nejsou vyslovné povoleny stranou zodpovédnou za
zajisténi shody, mohou zptisobit ztrdtu opravnéni uzivatele k pouzivani vyrobku.

Prohlaseni dodavatele o shodé s FCC

Dodavatel timto prohlasuje, Ze vyrobek

Nazev vyrobku: BondMaster 600

Model: BondMaster 600-MR/BondMaster 600-CW
Splituje nasledujici specifikace:

FCC c¢ast 15, hlava B, oddil 15.107 a oddil 15.109.
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DMTA-10045-01CS, Rev. 4, Zdii 2022

Dopliiujici informace:
Tento pristroj vyhovuje pozadavktim casti 15 predpisti FCC. Jeho provoz podléha
nasledujicim dvéma podminkam:
(1) Toto zafizeni nesmi zptisobovat skodlivé ruseni.
(2) Tento pristroj musi byt schopen snéset jakékoli pfijimané ruseni, véetné
ruSeni, které mize zptisobovat nezadouci funkci.
Jméno zodpovédné strany:
EVIDENT SCIENTIFIC INC.

Adresa:
48 Woerd Avenue, Waltham, MA 02453, USA

Telefon:
+1 781-419-3900

Shoda s normou ICES-001 (Kanada)

Tento digitalni pfistroj tfidy A odpovida kanadské smérnici ICES-001.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme a la norme NMB-001 du Canada.
Informace o zaruce

Spolecnost Evident ruci za to, ze vyrobek spol. Evident nebude po urcenou dobu
vykazovat materialové a vyrobni vady, a to v souladu s podminkami uvedenymi
v Obchodnich podminkach, které naleznete na adrese https://www.olympus-
ims.com/cs/terms/.

Zaruka spol. Evident se vztahuje pouze na zafizeni, které bylo pouzivano spravnym
zplisobem, podle popisu v tomto navodu k pouziti, které nebylo pouzito k jinému nez
uréenému tcelu a u néhoZz nedoslo k pokusu o neopradvnéné opravy ani upravy.

Pri pfijeti zasilky provedte diikladnou prohlidku jejiho obsahu se zaméfenim na
znamky vnéjsiho nebo vnitiniho poskozeni, ke kterému mohlo dojit béhem pfepravy.
O jakémkoli zjisténém poskozeni neprodlené uvédomte prislusného prepravce,
protoze za poskozeni vzniklé béhem prepravy obvykle nese odpovédnost prave
prepravce. Uschovejte si obalové materialy, dodaci listy a dalsi pfepravni
dokumentaci, ktera je potfebna pfi piipadné reklamaci poskozeni. Po oznamenti
dopravci kontaktujte spolecnost Evident a pozadejte pfipadné o pomoc s
reklamac¢nim fizenim a vymeénou zafizeni (je-li to nutné).

22 Dtilezité informace — pTectéte si je pfed pouzitim


https://www.olympus-ims.com/cs/terms/
https://www.olympus-ims.com/cs/terms/

DMTA-10045-01CS, Rev. 4, Zd#i 2022

Tento navod k pouziti vysvétluje spravny zptisob pouzivani vyrobku Evident.
Informace, které jsou zde obsazeny, jsou urceny vylucné k pouziti jako vyukova
pomiicka a pfi Zadném konkrétnim pouziti se nesmi pouzivat bez nezavislého
prezkouseni a/nebo ovéfeni provozovatelem nebo odpovédnym pracovnikem.
Takové nezavislé ovéfeni postupti nabyva na dtlezitosti se zvySujicim se kritickym
vyznamem daného pouziti. Z téchto diivodt spole¢nost Evident neposkytuje zadnou
zaruku, vyslovnou ani pfedpokladanou, na to, Ze méfici metody, priklady nebo
procedury popsané v tomto dokumentu odpovidaji primyslovym standardim nebo
ze budou spliiovat potfeby jakéhokoli konkrétniho pouziti.

Spolecnost Evident si vyhrazuje pravo na provedeni tiprav jakéhokoli vyrobku, aniz
by ji tim vznikla povinnost upravit také jiz dfive vyrobené vyrobky.

Technicka podpora

Spolecnost Evident povazuje za svoji povinnost poskytovat nejvyssi troven
zakaznickych sluzeb a podpory. Setkate-li se pfi pouzivani naseho vyrobku s
jakymikoliv potizemi nebo nefunguje-li tento vyrobek tak, jak je popsano v
dokumentaci, nejprve nahlédnéte do uzivatelské pfirucky a poté, pokud nadale
potfebujete pomoc, se obrafte na nase oddéleni poprodejnich sluzeb. Nejblizsi
servisni stfedisko mtiZete vyhledat na strance Servisni stfediska na webu spol.
Evident Scientific.
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Uvod

Tato uzivatelska pfirucka obsahuje navod k pouzivani pfistroje Evident

BondMaster 600 pro testovani vazeb v kompozitech za pomoci zvukovych

a ultrazvukovych vIn s cilem odhalit povrchové vady v riznych typech kompozitnich
materialti (viz Obrazek i-1 na strané 25). Informace v této pfirucce jsou sefazeny do
casti, které popisuji technologii pristroje BondMaster 600, bezpecnostni informace,
hardware a software.
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Obrazek i-1 BondMaster 600
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1. Obsah baleni

Pristroj BondMaster 600 je k dispozici ve dvou verzich:

e B600: zakladni verze pfistroje nabizejici vsechny rezimy metody méfeni Pitch-
Catch

* B600M: piistroj nabizejici vice rezimti pro metodu méfeni Pitch-Catch, analyzy
mechanické impedance (MIA) a metodu rezonance

Pfed prvnim pouzitim pristroje BondMaster 600 si prohlédnéte obsah baleni a ujistéte
se, Ze nic nechybi, a Ze neni nic poskozené.

11 Rozbalovani

Vsechny kartonové obaly je tfeba po rozbaleni oteviit a jejich obsah zkontrolovat.
Uijistéte se, Ze kartonové obaly ani jejich obsah nejevi zndmky poskozeni, ke kterému
mohlo dojit béhem prepravy. Pokud takové poskozeni odhalite, kontaktujte
prepravce a veSkery poskozeny prepravni material si uschovejte az do doby, kdy jej
overi zastupce pfepravni spolecnosti. Mimo univerzalni nabijec¢ku baterii/adaptér

a externi piislusenstvi jsou vSechny dopliiky pfistroje BondMaster 600 nainstalovany
jesté pfed zaslanim. Zkontrolujte, zda obsah kartonovych obalt odpovida seznamu

s obsahem baleni a veSkeré objednané prislusenstvi jste skutecné obdrzeli.

1.2  Pocatecni inspekce

Po rozbaleni pfistroje BondMaster 600 a ovéreni, zda obsah kartonovych obalti
odpovida seznamu s obsahem baleni, provedte nasledujici vizualni inspekci
a provéfte zakladni operace:

Obsah baleni 27
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Postup pocatecni inspekce

1.3

1. Ujistéte se, Ze obal pfistroje BondMaster 600 nevykazuje Zddné kosmetické ¢i
strukturalni poskozeni.

2. Zapnéte pristroj BondMaster 600.
3. Vyckejte, nez pristroj BondMaster 600 provede POST test.
4. Ujistéte se, ze se zobrazi zprava , Pfihlaseni”.

Obsah baleni

Spolecné s pristrojem BondMaster 600 obdrzite nékolik zakladnich prislusenstvi
(viz Obrazek 1-1 na strané 29):

e Certifikat o kalibraci (objednaci ¢islo Evident: B600-CERT [U8010093]).

* Nabijecka/adaptér (objednaci ¢islo Evident: EP-MCA-X), kde , X" oznacuje
typ sitového napajeciho kabelu (viz Tabulka 16 na strané 232).

e Sitovy napajeci kabel

* Prepravni pouzdro (objednaci ¢islo Evident: 600-TC [U8780294])

®  Pfirucka Zacindme (objednaci ¢islo Evident: DMTA-10044-01XX, kde , XX“
oznacuje jazyk (objednaci ¢isla viz Tabulka 18 na strané 232)

e UZivatelska pfirucka pro piistroj BondMaster 600 a aplikace s rozhranim pro
pocitac na disku CD-ROM (objednaci ¢islo Evident: B600-CD [U8141002])

e 2GB pamétova karta MicroSD (objednaci ¢islo Evident: MICROSD-ADP-2GB
[U8779307])

e Komunikac¢ni USB kabel (objednaci ¢islo Evident: EPLTC-C-USB-A-6 [U8840031])
e Nabijeci Lithium-iontova baterie fady 600; 10,8 V, 6,8 Ah, 73 Wh
(objednaci ¢islo Evident: 600-BAT-L-2 [U8760058])
* Drzak pro 8 akumulatorovych ¢lankd, s pfipojovaci vidlici (objednaci ¢islo
Evident: 600-BAT-AA [U8780295])
e Kabel pro pouzivani metody Pitch-Catch a MIA v pfistroji BondMaster 600; 3,3m

kabel s konektory 11 kolik{1 <> 11 kolikt (objednaci ¢islo Evident: SBM-CPM-P11
[U8800058])

* Kabel pro pouzivani metody rezonance v pfistroji BondMaster 600; 1,8m kabel
s konektory 11 kolikti <> 6 kolikt (objednaci ¢islo Evident: SBM-CR-P6
[U8800059])

e Popruh na ruku pfipevnény z vyroby na levé stran€ pfistroje BondMaster 600
(objednaci ¢islo Evident: 38DLP-HS [U8779371])

28
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UZivatelské pfirucka pro pfistroj
BondMaster 600 a aplikace s rozhranim pro
pocita¢ na disku CD-ROM

Seznameni s pfistrojem a certifikace
ke kalibraci

Sitovy napajeci kabel
a kabel sondy

Pamétova karta
MicroSD a kabel USB
pro pfipojeni k pocitadi

Nabije¢ka/adaptér —————— -

BondMaster 600

Prepravni pouzdro (muze
se liit v zavislosti na
vaSem modelu)

Obrazek 1-1 Obsah piepravniho pouzdra

Seznam dostupného volitelného pfisluSenstvi od spole¢nosti Evident naleznete v ¢asti
. Prislusenstvi, nahradni dily a upgrade” na strané 231.
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2. Prehled pristroje BondMaster 600

Tato kapitola obsahuje stru¢ny popis piistroje BondMaster 600 pro testovani vazeb
v kompozitech a vénuje se principtim c¢innosti, pfislusenstvi a obecnym pozadavkiim
pro praci.

21 Princip €innosti a technika zkousek

BondMaster 600 pfedstavuje vSestranny nastroj pro provadéni testii, ktery mtzete
pouzivat ve vice reZimech (rizné metody) pro testovani strukturalni integrity
riiznych druhti kompozitnich materidli a potvrzeni absence porusenych vazeb mezi
vrstvami a delaminace. V zavislosti na testovaném pfedmétu a geometrii lze

v rliznych rezimech pouZzivani pouzivat nejriiznéjsi typy sond a metody. Konkrétni
pfipady mohou vyZadovat pouZiti sond pfizplisobenych na miru. P¥istroj
BondMaster 600 je velmi lehky a snadno pfenosny a k jeho napajeni mtzete

vyuzit interni baterii nebo stfidavy proud v rozsahu od 90 do 240 V s frekvenci

50 nebo 60 Hz.

Ve vsech zkuSebnich rezimech pfistroje BondMaster 600 (s nejriiznéjsimi sondami)
zpuisobuje stfidavy proud oscilaci piezoelektrickych krystalti sond. V zavislosti na
zkusebnim rezimu miiZe oscilace krystalt zptisobovat vibrace pfenasejici se do
testovaného vzorku.

V rezimu Pitch-Catch se za pouZiti vSech metod provadéni zkousek pfenasi oscilace
krystal{i na vibrace virtualni membrany zptisobené pferuSenim vazby v dané oblasti
kompozitniho materidlu. Vada v podobé porusené vazby reaguje jako membrana,
ktera vibruje intenzivnéji, nez okolni materiél bez porusené vazby. Membrana reaguje
lépe na zptisobované vibrace a vykazuje oscilaci s vétsi amplitudou, nez okolni
material.
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Zjistovani vad v rezimu Pitch-Catch probiha sledovanim pfipadné oscilace s vétsi
amplitudou u pfijimajiciho krystalu. Pfi vybéru metody provadéni zkousky RF

a IMPULSE s rezimem Pitch-Catch (test s neménnou frekvenci) je mozné zjistit
porusené vazby ihned pod povrchem a hluboko pod povrchem. Pfi pouziti metody
IMPULSE se pfijimané signaly doplni o obalkovy filtr. (Nazev ,IMPULSE” vychazi
z diivéjsi fady produkti BondMaster.) Pfi pouziti techniky zkousky SWEPT pro
rezim Pitch-Catch naopak dochézi k vyuziti celé série frekvenci, coz je vhodnéjsi
napriklad v pfipadé nejednotné tloustky u klapek a stabilizatorti letadla. Technika
zkousky SWEPT pro rezim Pitch-Catch je soucasné obzvlasté vhodna pro kompozity
z hlinikové vostiny.

V rezimu analyzy mechanické impedance (MIA) a rezimu rezonance se oscilace
emitujiciho krystalu sondy prenasi do testovaného vzorku také, ale mnohem
vyraznéji. Na rozdil od vibraci membrany v pfipadé rezimu Pitch-Catch

a souvisejicich technik zkousky dokaze sonda rozeznat zmény v mechanické
impedanci z oscilace vzorku.

V rezimu MIA se k detekci mechanické impedance pouziva omezeni pohybu
prijimaciho krystalu zapojeného do obvodu mechanického pohonu. Pfijimaci krystal
je s testovanym vzorkem spojen pevnou htideli (na konci sondy). Druha strana
prijimaciho krystalu je spojena s emitujicim krystalem za pomoci semielastického
materialu. Vysledkem je prostfedi, ve kterém se omezeni pohybu prfijimaciho krystalu
meéni spolecné s ménici se mechanickou impedanci testovaného vzorku. Pokud se ve
vzorku nachazi vada, konec sondy bude oscilovat vyraznéji a prijimaci krystal bude
vystaven mensimu ménicimu se mechanickému tlaku. Vysledkem bude generovani
napéti s mensi amplitudou, které mtizete na pfistroji naméfit. Pokud vsak testovany
vzorek vykazuje vyssi mechanickou impedanci (napfiklad u opravy kompozity

z vostiny zalitim), pohyb prijimaciho krystalu se jesté vice omezi, coz zptisobi zvySeni
tlaku a vétsi amplitudy na pfijimacim krystalu. Rezim MIA je proto skvélou volbou
pro zjistovani vyskytu oprav zalitim nebo propadlého jadra u kompozit z vostiny.
Rezim MIA dokaze obvykle zjistit drobnéjsi poruseni vazeb, nez v piipadé rezimu
Pitch-Catch.

Rezim rezonance je mozné stejné jako rezim MIA pouzivat k detekci mechanické
impedance testovaného vzorku. (Termin ,,rezonance” mtze byt zavadéjici, protoze
se vztahuje k rezonanci sondy a ne k rezonanci dilu.) V rezimu rezonance je krystal
sondy spojen s pasivnimi elektronickymi komponentami tvoficimi rezonancni filtr.
S testovanym vzorkem se spoji jeden krystal za pouziti vazebného prvku s nizkou
viskozitou. Krystal se tim stava soucasti rezonanc¢niho obvodu a veSkeré zmény
elektrické impedance se tak projevi na rezonan¢nim bodu (jak na fazi, tak na
amplitudé). Elektricka impedance krystalu se méni v zavislosti na mechanické
impedanci testovaného vzorku, ktery je béhem testovani spojen s krystalem. Zmény
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mechanické impedance vyvola vyskyt porusenych vazeb nebo delaminace mezi
vrstvami. VeSkeré zmény mechanické impedance dilu se projevi na amplitudé a fazi
vyobrazené na obrazovce piistroje. Rezim rezonance se pouziva nejcastéji pro detekci
porusenych vazeb a delaminace mezi vrstvami kovového kompozitu. V pfipadé
kompozitu z uhlikovych vlaken nebo laminatu se poloha vady urcuje obvykle

z vychylky faze na obrazovce piistroje.

2.2  Konektory

Obrazek 2-1 na strané 33 znazornuje pfipojeni pfistroje BondMaster 600
k nabijecce/adaptéru a zapojeni karty microSD a pocitace.

Stejnosmérny napajeci zastrckovy konektor

i =
EP-MCA-X ——— D 1| = — Karta microSD
nabijeckal %
adaptér d =
M
- Port USB pro
pfipojeni k
pocitai
K elektricke .
zaswee L

Sitovy napajeci kabel

Obrazek 2-1 Pripojeni pfistroje BondMaster 600
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A VAROVANI

Pokud prirucka neuvadi jinak, pouZzivejte vyhradné sitovy kabel dodavany spolecné
s pristrojem BondMaster 600. Pouziti neschvaleného napdjeciho kabelu mtize
zplisobit poskozeni piistroje nebo zranéni osob.

Konektory pro napdjeni stejnosmérnym proudem a konektory pro sondy se nachazi
na horni strané pfistroje BondMaster 600 (viz Obrazek 2-2 na strané 34).

Varovny symbol Stejnosmérny napajeci konektor

Konektor sondy

Obrazek 2-2 Konektory na horni strané

A UPOZORNENi

Zabrarnite vniknuti kovovych ¢i jinych cizich ¢astic do pristroje pfes konektory ¢i jiné
otvory. V opacném pripadé hrozi riziko zranéni elektrickym proudem nebo
poskozeni pristroje. Nedotykejte se vnitfnich vodict konektoru sondy, jinak hrozi
araz elektrickym proudem. Ve vodicich mtize byt napéti az 80 V.

Port USB a slot pro vyjimatelnou pamétovou kartu MicroSD se nachazi na pravé
strané pfistroje BondMaster 600 za vstupnimi/vystupnimi dvirky (viz Obrazek 2-3 na
strané 35).
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vstupnifvystupni —- -
dvitka —
karta microSD slot pro kartu

microSD

Obrazek 2-3 Konektory za vstupnimi/vystupnimi dvitky

Vstupni/vystupni konektory a konektor vystupu VGA se nachazi v horni ¢asti na
zadni strané pfistroje BondMaster 600 (viz Obrazek 2-4 na strané 36). Kazdy konektor
je chranén pryZovym krytem.
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vystupni konektor VGA

vstupnilvystupni konektor

Obrazek 2-4 Vstupni/vystupni konektory a konektor vystupu VGA

Pozadavky na napajeni

Piistroj BondMaster 600 je konstruovan pro provoz s pouzitim tfi zdrojit napajeciho
napéti:

¢ Pfimo z nabijecky/adaptéru pro pfistroj BondMaster 600

e Z vnitfni lithium-iontové baterie

e 7 vnitini alkalické baterie umisténé v drzaku

Stisknutim vypinace napajeni ((!)) pristroj BondMaster 600 zapnete (viz Obrazek 2-5
na stran€ 37). Po jednom stisknuti tohoto tlac¢itka zazni pocatecni zvukovy signal,
ktery je nasledovan zobrazenim tivodni obrazovky a druhym zvukovym signalem,
ktery je pfiblizné o pét sekund opozdén.
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)

: Svételny indikator
nabijecky/
adaptéru

0

OLMPUS
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Tlacitko napéjeni

9
e
\
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Obrazek 2-5 Umisténi tlacitka napajeni a indikatoru pfistroje BondMaster 600

231  Nabijecka/adaptér

Nabijecka/adaptér sitového napajeni BondMaster 600 je dodavana s kazdym
pristrojem. Tato nabijecka/adaptér predstavuji primarni metodu pro napajeni pfistroje
BondMaster 600 bez ohledu na pfipadné nainstalovanou baterii. Slouzi také k nabijeni
nabijeci lithium-iontové baterie nainstalované v pristroji BondMaster 600. Svételny
indikator nabijecky/adaptéru na ¢elnim panelu pfistroje informuje o aktualnim stavu
nabijecky/adaptéru (viz Obrazek 2-5 na stran€ 37 a Obrazek 2-6 na strané 37).

-
¥

Obrazek 2-6 Svételny indikator nabijecky/adaptéru na pfednim panelu

zfﬁ& VAROVANI

Pokud pfirucka neuvadi jinak, pouzivejte vyhradné napajeci kabel dodavany
spolecné s ptistrojem BondMaster 600. Pouziti neschvaleného napéjeciho kabelu
muZe zpusobit poskozeni pfistroje nebo zranéni osob.
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A VAROVANI

Nabijecka/adaptér BondMaster 600 (objednaci ¢islo: EP-MCA-X) byla navrzena
vyhradné pro napajeni pfistroje BondMaster 600 a lithium-iontové baterie (objednaci
cislo: 600-BAT-L-2 [U8760058]).

Nepokousejte se nabijet jiné druhy baterii nebo alkalickych baterii v drZaku na baterie
(objednaci ¢islo: 600-BAT-AA [U8780295]), stejné jako se nepokousejte pouzivat
ostatni nabijecky/adaptéry. V opacném ptipadé hrozi riziko vybuchu ¢i poranéni.
Nepokousejte se pomoci nabijecky/adaptéru (objednaci ¢islo EP-MCA-X) napéjet ani
nabijet jiné elektrické vybaveni, pokud k tomu nebudete vyslovné vyzvani v pfirucce.
Nevhodné pouzivani nabijecky/adaptéru mize zpiisobit vybuch ostatnich baterii
a/nebo pfistrojii s nasledkem vazného zranéni nebo amrti.

Pripojeni nabijecky/adaptéru

1. Pripojte sitovy napajeci kabel k nabijecce/adaptéru a k vhodné elektrickeé sitové
zasuvce (viz Obrazek 2-7 na strané 38).

Stejnosmérny napajeci konektor

=

®

@ RERER @ o

Nabijecka/adaptér
EP-MCA-X

Napajeci kabel

(stfidavy proud) o
I 1 Kelektrické zasuvce

Obrazek 2-7 Pfipojeni nabijecky/adaptéru
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2. Zvednéte pryzové tésnéni, kterym je zakryt stejnosmérny konektor na horni
strané piistroje BondMaster 600.

3. Pripojte stejnosmérny vystupni napajeci kabel vedouci od nabijecky/adaptéru ke
stejnosmérnému napajecimu konektoru na horni strané pfistroje BondMaster 600
(viz Obrazek 2-8 na strané 39).

Stejnosmérny vystupni napajeci
ﬂ kabel vedouci od nabijecky/adaptéru

Stejnosmérny napajeci
konektor (pryzové tésnéni
neni znazornéno)

Obrazek 2-8 Pfipojeni kabelu stejnosmérného napajeni

Tabulka 1 na strané 40 obsahuje popis indikatort stavu napajeni nabijecky/adaptéru
a stav baterie. Tyto indikatory naleznete v horni ¢asti pfedniho panelu a v ramci
uzivatelského rozhrani.
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2.3.2

Tabulka 1 Indikatory nabijecky/adaptéru a baterie

NEBO
Nabijecka/adaptér jsou
pripojeny, avsak baterie
neni nainstalovana.

Svételny Pfipojeni
indikator k napajeni VVznam indikatoru Indikator
nabijecky/ z elektrické y akumulatoru
adaptéru sité
Cerveny Ano Vnitini baterie se nabiji.
y ) F
Vypnuty Ne Nabijecka/adaptér nejsou =
pfipojeny. 4%
Zeleny Ano Vnitfni baterie je pln€ nabita.

Prihradka na baterii

Kryt prihradky na baterii pfistroje BondMaster 600 umoznuje rychly pfistup k baterii
(nebo bateriim AA v drzaku na baterie) bez nutnosti nafadi. Dva ryhované Srouby na
krytu pfihradky pro baterie zajistuji tento kryt v poloze prilehlé k pouzdru pfistroje

BondMaster 600 a tim i utésnéni prihradky.

Kryt pfihradky pro baterie je rovnéz opatfen malym otvorem v dolni sttedové oblasti,
ktery je na vnitfni stran€ prekryt membranovym tésnénim, jimz je vnitfni prostor
oddélen od venkovniho prostfedi. Tento pretlakovy otvor je bezpecnostni prvek,
ktery je potfebny v pfipadé, Ze dojde k selhani baterie pfistroje BondMaster 600 se
soucasnym vyvinem plynu. Membrana tohoto pretlakového otvoru se nesmi

propichovat.
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Ryhované Srouby

(dva)
Kryt pfihradky pro
baterii
Membranovy 0
pretlakovy otvor \W\
. —

Obrazek 2-9 Prihradka pro baterie

V pfistroji BondMaster 600 Ize pouzivat pouze lithium-iontové baterie (objednaci
¢islo Evident: 600-BAT-L-2 [U8760058]), které 1ze dobijet uvnitt pristroje
BondMaster 600 nebo volitelné externi nabijeci zakladny (objednaci ¢islo

Evident: EPXT-EC-X). Pfistroj BondMaster 600 mtiZete pouZivat také s osmi
standardnimi alkalickymi bateriemi velikosti AA, které jsou nainstalovany v drzaku
baterii (objednaci ¢islo Evident: 600-BAT-AA [U8780295]), ¢imz 1ze dosdhnout
prodlouzené doby provozu v pfenosném rezimu.

A VAROVANI

Pokud se chystate pfistroj BondMaster 600 napajet z nabijecich baterii, pouzivejte
vyhradné baterie Evident (objednaci ¢islo: 600-BAT-L-2 [U8760058]). Pti pouziti jiného
druhu baterii hrozi riziko vybuchu ¢i poranéni.
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2.3.3 Lithium-iontova baterie

BondMaster 600 obvykle slouzi jako pfenosny pristroj napajeny z lithium-iontové
baterie nabijené pomoci nabijecky/adaptéru (nabijecka i adaptér jsou soucasti baleni
pristroje BondMaster 600). Je-li pfistroj BondMaster 600 fadné udrzovan a je-li
pouzivan za typickych kontrolnich podminek, tato lithium-iontova by méla
poskytovat 8 az 10 hodin nepfetrzitého provozu.

I DULEZITE |

Lithium-iontova baterie v baleni s pfistrojem BondMaster 600 neni dodavana plné
nabita. Pokud chcete baterii pouZzivat k napajeni pfistroje BondMaster 600, je nutné ji
nejprve dvé az tfi hodiny nabijet (viz ,Nabijecka/adaptér” na strané 37).

Postup pfi instalaci nebo vyméné lithium-iontové baterie

1. Vysuriite stojan pristroje BondMaster 600 (viz Obrazek 2-10 na strané 43).

N

Na zadni strané pfistroje BondMaster 600 uvolnéte dva ryhované srouby, pomoci
kterych je pfipevnén kryt pfihradky pro baterii.

Odejmeéte viko ptihradky pro baterii.

Vyjméte baterii a/nebo nainstalujte baterii z/do pfihradky.

Ujistéte se, Ze ploché tésnéni krytu prihradky pro baterii je Cisté a v dobrém stavu.

AL

Umistéte kryt prihradky pro baterii na zadni stranu pfistroje BondMaster 600
a poté jeho instalaci dokoncete utaZenim dvou ryhovanych Sroubi.
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Stojan

(E— Ryhované Srouby
(dva)

Kryt pfihradky na
baterii

Baterie

Obrazek 2-10 Vyjmuti lithium-iontové baterie

2.3.4  Alkalické baterie

Pristroj BondMaster 600 je vybaven drzakem na baterie (objednaci cislo Evident: 600-
BAT-AA [U8780295]). Do tohoto drzaku se umistuje osm alkalickych baterii velikosti
AA, a to v situacich, kdy neni k dispozici zdroj stfidavého napdjeciho napéti a je
vybita vnitini lithium-iontova baterie. Pfi pouziti za typickych kontrolnich podminek
budou alkalické baterie poskytovat tfi hodiny nepfetrzitého provozu.

Postup pfi instalaci drzaku alkalické baterie

Vysuiite stojan pfistroje BondMaster 600 (viz Obrazek 2-11 na strané 44).

Moo=

Povolte dva ryhované srouby zajistujici kryt prihradky pro baterie na zadni
strané piistroje BondMaster 600 a poté tento kryt pfihradky pro baterie sejméte.
Vyjméte lithium-iontovou baterii (je-li vloZena).

Umistéte osm alkalickych baterii velikosti AA do drzaku alkalickych baterii.
Pripojte konektor drzaku alkalické baterie k pfistroji BondMaster 600.

Umistéte drzaku alkalickych baterii do pfihradky pro baterii.

N oUW

Umistéte kryt pfihradky pro baterie na zadni stranu piistroje BondMaster 600
a poté utahnéte dva ryhované srouby.
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Stojan

Drzak baterii
s (osmi)
alkalickymi
bateriemi

Konektor drzaku

baterie
Ryhované Srouby
(dva)

Kryt pfihradky na baterii

Obrazek 2-11 Drzak alkalické baterie

I POZNAMKA |

Jsou-li v pfistroji BondMaster 600 nainstalovany alkalické baterie, indikator baterie na
uzivatelském rozhrani zobrazuje iidaj ALK. Nabijecka/adaptér nenabiji baterie, které
jsou nainstalovany v drzaku alkalickych baterii.

2.4  Vlozeni karty MicroSD

V pristroji BondMaster 600 mtize byt nainstalovana pamétova karta microSD
o kapacité 2 GB (objednaci ¢islo Evident: MICROSD-ADP-2GB [U8779307]).

Postup pfi instalaci volitelné pamétové karty microSD

1. Vyjmeéte kartu z jejiho obalu.
2. Povolte dva ryhované Srouby a oteviete vstupni/vystupni dvitka pfistroje
BondMaster 600 (viz Obrazek 2-12 na strané 45).
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Ryhované —
Srouby (dva)
Slot pro kartu
microSD
Port USB

Obrazek 2-12 Instalace karty microSD

3. Podrzte kartu tak, aby Stitek s napisem microSD sméfoval k zadni ¢asti pfistroje
BondMaster 600.

4. Opatrné zasunte kartu do slotu, az zacvakne.

[ POZNAMKA |

Chcete-li kartu MicroSD vyjmout, opatrné ji zatlacte smérem do pfistroje
BondMaster 600 a stisk povolte. Pruzinovy mechanismus ¢astecné vysune kartu,
kterou tak mtiZzete uchopit a vyjmout z pfistroje BondMaster 600.

2.5 Hardwarové prvky pfistroje BondMaster 600

Pfistroj BondMaster 600 pfindsi mnoho fyzickych charakteristik, které jsou zcela
nové nebo jsou vylepsenim charakteristik pfedchoziho modelu BondMaster 1000e+.
Je dtilezité obeznamit se se zplisobem pouZiti a udrzby téchto polozek.
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2.51 Prehled hardwaru

Obréazek 2-13 na strané 46 a Obrazek 2-14 na strané 47 popisuje hlavni komponenty
pristroje BondMaster 600.

5— Ochranné pryzové

D-krouzky pro narazniky
pfipevnéni volitelného
hrudniho popruhu (ve A" L
viech 4 rozich) i w Otocny volic
—"J Okno zobrazeni
(obrazovka)

Klavesnice

Obrazek 2-13 Piehled pfistroje BondMaster 600 — pohled zepfedu
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Stejnosmérny Konektor sondy
napajeci konektor ——
——>— 11kolikovy konektor
= ) Wy Fisher
Vystupni VGA - — Vstupni/vystupni
konektor za pryzovym konektor za pryZovym
krytem krytem
——+— Kryt pihradky na
Vstupnilvystupni R baterii
dvitka
P
—H— Membréanovy
pfetlakovy otvor
Stojan

Obrazek 2-14 Piehled pfistroje BondMaster 600 — pohled zezadu

2.51.1  Celni panel a otoény voli¢

Otocny volic je dtilezitym prvkem pfistroje BondMaster 600 a soucasné primdrni
metodou pro zménu riiznych parametrti v nabidce. Oto¢nému volici se také nékdy
fika ,chytry otoény voli¢”.

Klavesnice na ¢elnim panelu piistroje BondMaster 600 obsahu klavesy seskupené
okolo obrazovky (zobrazeni). Tlacitka se pouzivaji spolec¢né s otocnym volicem

a nabizi pfimy pristup k nabidkam a parametriim, stejné jako k moznosti tyto
hodnoty ménit (viz Obrazek 2-15 na strané 48).
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Zobrazeni (obrazovka) Tlacitko zamku
! /”\ﬂ
e @J o _%— Indikétor
Otoégny volié LIPS ! nabijecky/adaptéru
(=] L1 Tiagitko FULL NEXT
Tlacitko pro zadani ]
a navrat | o
© Funkéni tlagitka
Tlacitka s pfimymi [KJ
funkcemi [:gj
= M Cm @A sk .
) @Jﬂ:&% acitko napajeni
Tlagitka nabidky

Obrazek 2-15 Celni panel piistroje BondMaster 600 s oto¢énym voli¢em a klavesnici

2.5.1.2 Klavesnice

Pristroj BondMaster 600 je k dispozici s anglickou, mezindrodni, ¢inskou a japonskou
klavesnici (viz Obrazek 2-16 na strané 49 az Obrazek 2-19 na strané 50 a Tabulka 2 na
strané 51). Nazvy nékterych tlacitek mohou byt v zavislosti na konfiguraci klavesnice
nahrazeny piktogramem. V tomto dokumentu se na tlacitka odkazuje podle jejich
nazvu v anglictiné. Tlacitka se pouZzivaji pro vybér polozek z nabidky, oznaceni
parametrti na obrazovce nebo ke zméné hodnot.
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Obrazek 2-16 Anglicka klavesnice p¥istroje BondMaster 600
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Obrazek 2-17 Mezinarodni klavesnice pfistroje BondMaster 600
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Obrazek 2-18 Cinska klavesnice pf¥istroje BondMaster 600
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Obrazek 2-19 Japonska klavesnice piistroje BondMaster 600
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Tabulka 2

Funkce klavesnice

Nazev funkce

Symbol na
mezinarodni
klavesnici

Popis funkce

Enter

v

Tlacitko Enter slouzi k potvrzeni vybéru.

Return

O

Tlacitko Return slouzi k ukonceni nabidky
a navratu na predchozi obrazovku.

CAL/NULL

CAL

o

Po prvnim stisknuti tohoto tlacitka pfimé
funkce dojde k vynulovani pfistroje
BondMaster 600. Pokud tlacitko podrzite,
otevfete privodce kalibraci pouze

v rezimu RESON.

GAIN

dB

Toto tlacitko pfimé funkce slouzi k otevieni
nabidky kombinovaného zesileni ve
vodorovné i svislé ose, zesileni pouze ve
vodorovné ose nebo zesileni pouze ve
svislé ose.

ERASE

Toto tlacitko pfimé funkce slouzi
k vymazani aktualné viditelného obrazu.

RUN

M| Q

Toto tlac¢itko pfimé funkce slouzi ke zméné
rezimu spusténi na obrazovce. V zavislosti
na provoznim rezimu jsou k dispozici
rtizné obrazovky. POZNAMKA: podle
rezimu spusténi na obrazovce se méni také
dostupné nastaveni v nabidkach pristroje
BondMaster 600.

FREEZE

Toto tlacitko pfimé funkce slouzi

k zastaveni obrazu v pristroji

BondMaster 600 v pfipadé, Ze je tieba tento
obraz dale provéfit. Se zastavenym
obrazem vam pfistroj BondMaster 600
umozni také provadét kalibraci signalu

a ménit zesileni nebo thel.

Prehled pristroje BondMaster 600
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Tabulka 2 Funkce klavesnice (pokracovdini)

Nézev funkce

Symbol na
mezinarodni
klavesnici

Popis funkce

REF/SAVE

REF

=

Toto tlacitko pfimé funkce slouzi k uloZeni
obrazu a nastaveni do paméti pristroje
BondMaster 600. Po prvnim stisknuti

(a uvolnéni) tohoto tlacitka dojde k uloZeni
aktudlné viditelného obrazu a nastaveni.
Pokud tlacitko podrzite, aktualné viditelny
obraz v pfistroji BondMaster 600 se nastavi
jako referencni obraz v paméti.

MAIN

Toto tlacitko nabizi pristup do hlavni
nabidky s funkcemi, jako je frekvence,
zesileni, tihel, filtry, signal RF a brana.

DISP/DOTS

0

Toto tlacitko nabizi pfistup do nabidky
zobrazeni, jako je reZim zobrazeni, poloha,
sledovani nebo mfizka. Tlac¢itko vam
zaroven umoziuje pridavat referencni
body (neni dostupné v rezimu PC SWEPT).

ALARM

(GAD

Toto tlacitko nabizi pfistup do nabidky
alarmu s funkcemi, jako je typ alarmu,
délka setrvani, houkacka a poloha alarmu.

MEM

Toto tlacitko nabizi pristup do nabidky
paméti s funkcemi, jako je nahled souborti
ulozenych v paméti, vyvolani a prava
ulozenych soubord, rezim zachyceni, cas
zachyceni a informace pro uzivatele.

ADV/SETUP

Toto tlacitko nabizi pfistup do nabidky
pristroje BondMaster 600 s rozsifenymi
volbami, jako je nabidka APPLICATION
SELECTION, ALL SETTINGS, rezim
pfistroje, barvy, heslo, nastaveni systému,
reset, nabidka kalibrace, moznosti
odemknuti nebo pravni
informace/informace o predpisech.
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Tabulka 2 Funkce klavesnice (pokracovdini)

Symbol na
Nazev funkce | mezinarodni Popis funkce
klavesnici
FULL/NEXT (@) Toto tlacitko slouzi k pfepnuti piistroje
-> BondMaster 600 do rezimu celé obrazovky
nebo pro vybér polozek v nabidce.
A A Funkdni tlacitko
B B Funk¢ni tlacitko
C C Funkdni tlacitko
D D Funkdni tlacitko
E E Funk¢ni tlacitko

2.5.2  Konektory

Pristroj BondMaster 600 nabizi nékolik typti konektord pro hardware komponenty.

2.5.2.1 Konektor sondy

Soucasti baleni pfistroje BondMaster 600 je 11kolikovy konektor sondy Fischer.

Konektor sondy se nachazi vlevo na horni strané pristroje BondMaster 600 (viz
Obrazek 2-20 na strané 53).

Konektor sondy

® @®

Obrazek 2-20 Umisténi konektoru sondy

Prehled pristroje BondMaster 600
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A UPOZORNENi

Zabrarnite vniknuti kovovych ¢i jinych cizich ¢astic do pfistroje pfes konektory
¢ijiné otvory. V opacném pripadé hrozi riziko zranéni elektrickym proudem nebo
poskozeni pristroje. Nedotykejte se vnitfnich vodict konektoru sondy, jinak hrozi
araz elektrickym proudem. Ve vodicich mtize byt napéti az 80 V.

2522 Vstupnilvystupni konektory a konektor vystupu VGA

Vstupni/vystupni konektory a konektor vystupu VGA se nachazi v horni ¢asti na
zadni strané pristroje BondMaster 600 (viz Obrazek 2-21 na strané 54). Kazdy
konektor je chranén pryzovym krytem.

)

sy

i

Al

{;@;D A = e

—

=7 | : =
Ll’\@/ NN | ﬁi@

Viystupni konektor VGA

Vstupni/vystupni konektor

Obrazek 2-21 Vstupni/vystupni konektory a konektor vystupu VGA
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Vystupni konektor VGA umoziiuje pfipojit pfistroj BondMaster 600 ke standardnimu
analogovému pocitacovému monitoru. Vstupni/vystupni konektor slouzi pro
pripojeni externi houkacky nebo podle potfeby externiho ovladani pro integrovani
pristroje BondMaster 600 do systému. Podrobnosti o komunikaci s pocitacem viz
,Karta microSD a port USB” na strané 55.

A UPOZORNENi

Nevystavujte pfistroj BondMaster 600 t¢ink(im nepfiznivého a mokrého prosttedi,
pokud vstupni/vystupni konektory nebo konektor VGA nejsou chranény pfislusnymi
pryzovymi kryty. Aby se zabranilo vzniku koroze konektorti a poSkozeni pristroje
BondMaster 600, nechavejte pryZové ochranné kryty na konektorech, ke kterym neni
pripojen zadny kabel.

25.23 Karta microSD a port USB

Na pravé strané pfistroje BondMaster 600 se nachazeji dvifka, ktera zakryvaji jednak
slot pro pamétovou kartu microSD a jednak port USB (viz Obrazek 2-22 na strané 56).
Tato vstupni/vystupni dvitka v zaviené poloze priléhaji k integrovanému
membranovému tésnéni, které zabranuje moznosti vniknuti kapalin k neutésnénym
konektorti nachazejicim se za témito dvirky.

Pristroj BondMaster 600 pouziva pamétové karty microSD o kapacité 2 GB jak pro
vestavénou pamét, tak i pro vyménnou pamét. Vestavéna pamétova karta microSD
o kapacité 2 GB je pfimontovana k desce s pocitacovymi obvody uvnitf pristroje
BondMaster 600 a zajistuje vSechny funkce vnitfniho datového ulozisté. V pfipadé
neopravitelného poskozeni pristroje BondMaster 600 miize byt tato karta microSD
vyjmuta v autorizovaném servisnim stfedisku tak, aby vdm bylo umoznéno obnoveni
kritickych dat, ktera byla v poskozeném pfistroji BondMaster 600 uloZena.

Pristroj BondMaster 600 mtizete k pocitaci pripojit za pouziti portu USB. Spolecné
s pristrojem BondMaster 600 dostanete také aplikaci s pocitacovym rozhranim
BondMaster (objednaci ¢islo Evident: B600-CD [U8141002]), ktera umoziiuje
komunikaci s pocitacem a prenaseni souboru. Dalsi informace viz ,, Aplikace
BondMaster PC” na strané 183. Pfistroj BondMaster 600 mtize také pfimo
komunikovat s dalsimi programy SPC.
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Ryhované Srouby (dva)

|

Slot pro kartu microSD

Port USB

Obrazek 2-22 Slot pro kartu microSD a port USB

Vstupni/vystupni dvifka jsou v zavfeném stavu zajistovana dvéma ryhovanymi
srouby. K manipulaci s t€émito ryhovanymi Srouby mtizete v pripadé€ potieby
pouzivat také minci nebo Sroubovak.

A UPOZORNENi

Nevystavujte pfistroj BondMaster 600 téinkéim nepfiznivého a mokrého prostredi,
pokud jsou oteviena dvifka od vstupniho/vystupniho konektoru. Aby se zabranilo
vzniku koroze konektorti a poskozeni ptistroje BondMaster 600, nechavejte
vstupni/vystupni dvifka zaviena a utésnéna, neni-li pfipojen zadny kabel.

253  Ruzné hardwarové prvky

Pristroj BondMaster 600 nabizi fadu hardwarovych prvki, diky kterym je vhodny pro
nejraznéjsi provozni prostiedi.
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2.5.31 Stojan pristroje BondMaster 600

Pristroj BondMaster 600 je vybaven kloubovym stojanem, ktery umoZziiuje variabilni
nastavovani riaznych pozorovacich thlt (viz Obrazek 2-23 na strané 57). Stojan je
pripevnén k zadni strané pfistroje BondMaster 600 za pomoci dvou vyklopnych
prvki. Stojan je doplnén o protiskluzovou povrchovou tipravu, aby vzdy drzel pevné
na svém misté. Stojan ma uprostfed ohnuty tvar, ktery usnadnuje umistovani
pfistroje na zakfiveny povrch.

Obrazek 2-23 Stojan pfistroje BondMaster 600

2.5.3.2 Kruhové ploché tésnéni a membranové tésnéni

Pristroj BondMaster 600 je vybaven tésnénim, které chrani interni hardware
komponenty pfistroje pred vnéjsimi vlivy:

* tésnéni krytu pfihrddky na baterii,

* tésnéni vstupnich/vystupnich dvitek,

¢ membranovy pretlakovy otvor.

Tato tésnéni je nutno udrzovat v fddném stavu, aby byla zajiSténa odolnost proti
vliviim provozniho prostfedi. Posuzovani stavu a pfipadna vyména tésnéni pfistroje
BondMaster 600 se provadéji béhem kazdoroéni kalibrace. Tento postup by mél byt
provadén v autorizovaném servisnim stfedisku spolecnosti Evident.
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253.3 Ochrana obrazovky

Pristroj BondMaster 600 je vybaven prithlednou plastovou f6lii, ktera chrani panel
s obrazovkou. Spole¢nost Evident diirazné doporucuje tento ochranny prvek
nesundavat. Nahradni félie jsou k dispozici v balenich po deseti kusech (objednaci
¢islo Evident: 600-DP [U8780297]).

A UPOZORNENi

Panel s obrazovkou je neodpojitelnou soucasti pouzdra pfistroje BondMaster 600
a chrani jej pred vnéjsimi vlivy. Pokud dojde k poskozeni tohoto panelu, je nutné
vymeénit pfedni cast vcetné klavesnice.

254 Kilasifikace pouzitelnosti v okolnim prostredi

Pristroj BondMaster 600 je mimofadné robustni a odolné zafizeni, které 1ze pouzivat
i ve velmi naroc¢nych prosttedich. Pro klasifikaci odolnosti pfistroje v mokrych

a vlhkych prostfedich pouzila spolecnost Evident systém IP (mezinarodni ochrana),
ktery umoznuje hodnoceni ti¢innosti utésnéni pristroje.

Pristroj BondMaster 600 byl testovan na pozadavky tridy kryti IP66. Pfistroj
BondMaster 600 je zkonstruovan a vyroben tak, aby pfi dodani z vyrobniho zavodu
spliioval poZadavky na tuto troven ochrany krytim. V ramci své zodpovédnosti za
zachovani této irovné ochrany musite zajistit fAdnou péci o vSéechna membranova
tésnéni, ktera jsou bézné vystavena ucinktim okolniho prostfedi. Tato vase
zodpovédnost dale zahrnuje kazdoro¢ni pfedavani pfistroje BondMaster 600 do
servisniho stfediska spolecnosti Evident za ticelem kontroly zachovani fadného
utésnéni. Spole¢nost Evident nemtize zarucit jakoukoli tiroven ti¢innosti ochrany
krytim, pokud bylo nevhodné manipulovano s tésnénimi piistroje BondMaster 600.
Rid'te se zdravym tsudkem a pfed umisténim piistroje BondMaster 600 do ndroéného
provozniho prosttedi vzdy pfijméte nalezita preventivni opatfeni.

Pristroj BondMaster 600 splituje pozadavky norem vztahujicich se k provoznimu
prostiedi, jejichz vycet je uveden v Tabulka 6 na strané 219.
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3. Uzivatelské rozhrani softwaru

V této kapitole jsou popsany hlavni obrazovky a nabidky pfistroje BondMaster 600
pro testovani vazeb v kompozitech. Na zadni strané pristroje BondMaster 600 najdete
struc¢né pokyny k pouzivani klavesnice a funkci pfistroje (viz Obrazek 3-1 na

strané 59).

Basic Operation

wm g;;*; MM MEM ;;;x,,
AB,C,D,E
Direct Functions

Full Screen

l FuLL

BONDMASTER 600 g‘%‘*«a N Q- E ce @

w

MADE IN U.S.A. 2 &
www.olympus-ims.com 20r S

MSIP-REM-OYN-B600

Obrazek 3-1 Stitek na p¥istroji BondMaster 600 popisujici funkce klavesnice

3.1 Spusteéni pristroje BondMaster 600

Po zapnuti se pfistroj BondMaster 600 v zavislosti na pfipojeném vybaveni spusti
v jednom ze dvou rezim:

* Pokud neni pfipojena zadna sonda nebo je pfipojena jina sonda nez sonda typu
PowerLink, bude prvni obrazovka aplikace BondMaster 600 obsahovat nabidku
rychlého nastaveni (viz Obrazek 3-2 na strané 60). Vybérem vhodného pouziti
mitiZzete automaticky zvolit nejlepsi nastaveni pristroje.
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¢ Pokud je pfipojena sonda typu PowerLink, v pfistroji BondMaster 600 se otevie
obrazovka pro rozeznani sondy PowerLink (viz Obrazek 3-3 na strané 60), na
které muiZete nastroj automaticky nastavit pro dany typ sondy.

$kin To Core
Dishonds (Flat)

Skin To Core Dishonds (Flat)

© Metal For composite honeycomb structures
DIShOI‘\dS presenting uniform geometry and

) dimensions. Uses PITCH-CATCH probe in
Smaller Dishonds fixed frequency RF (toneburst) mode.
DEFAULT USE KNOB TO SELECT APPLICATION,
OK TO ACCEPT, CANCEL TO ABORT

Obrazek 3-2 Moznosti vyuziti v nabidce rychlého nastaveni

Obrazek 3-3 obrazovka pro rozeznani sondy typu PowerLink
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POZNAMKA I

Jednotlivé moznosti pouziti pfistroje BondMaster 600 byly navrzeny pro co
nejsnadnéjsi nastaveni pristroje. Behem inspekce nicméné vzdy postupujte podle
uvedenych pokynti pro tdrzbu.

3.141

Navigace v nabidce pouziti

Navigace v nabidkach byla navrzena tak, aby byla intuitivni, a aby nastaveni kazdého
pouziti umoznovalo zahdjit okamzité inspekci bez dalsitho nebo s minimalnim dalsim
nastavovanim pfistroje.

Navigace v nabidce pouziti

1.

2.

Otacenim oto¢nym volicem muZete prochézet jednotlivé druhy pouZiti.

Stisknutim tlacitka Enter (\/ ) vyberte vhodné pouziti.
NEBO

Stisknutim tlacitka pro navrat (O) se vratte na hlavni obrazovku pfistroje
BondMaster 600.

Navigace v nabidce pouziti pro sondu typu PowerLink

€ Pokud jste pfipojili sondu PowerLink a nasledné se otevfela obrazovka pro

3.1.2

rozeznani sondy typu PowerLink (viz Obrazek 3-3 na strané 60), spustte program
ze sondy PowerLink a stisknutim tlacitka A nechte, aby se pfistroj
BondMaster 600 automaticky nakonfiguroval.

NEBO
Pokud chcete program uloZeny v sondé obejit a ziskat pfistup k hlavni obrazovce

inspekce pristroje BondMaster 600, stisknéte tlacitko pro navrat (O).

Hlavni obrazovka inspekce

Po dokonceni ttvodni konfigurace v nabidce rychlého nastaveni nebo nabidce sondy
PowerLink se otevie hlavni obrazovka inspekce (viz Obrazek 3-4 na stran€ 62).
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Obrazek 3-4 Hlavni obrazovka inspekce

[ POZNAMKA |

Obrazek 3-4 na strané 62 predstavuje pohled na standardni hlavni obrazovku
inspekce. Vzhled obrazovky se mtize liSit v zavislosti na vybraném pouziti nebo
pouziti sondy PowerLink (nacteném programu) (viz Obrazek 3-2 na strané 60

a Obrazek 3-3 na strané 60).

Indikator napajeni z baterie ztistava viditelny v horni ¢asti obrazovky s vyjimkou
pouziti rezimu celé obrazovky (podrobnosti viz Tabulka 1 na strané 40). S vyjimkou
rezimu celé obrazovky ziistava viditelny také cas a datum.

Obdélnik s informacemi v levém hornim rohu obrazovky se nazyva panel pro rychly
ptistup(viz Obrazek 3-5 na strané 63). Po stisknuti tla¢itka ptimé funkce GAIN (ddB)
se na panelu pro rychly pfistup zobrazi néktera z nasledujicich moznosti:

— Kombinované nastaveni pro zesileni v horizontalni a vertikalni ose

— Zesileni pouze ve vodorovné ose

— Zesileni pouze ve svislé ose

Panel pro rychly piistup zlistava viditelny i po stisknuti jiného tlacitka.
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Panel pro rychly pfistup (u tohoto pfikladu neni vidét nastaveni)
— Panel s naméfenymi hodnotami v realném Case

Provozni nabidka
(nastaveni
= pfistroje)
S IR = e
Tlagitko pro l
zadani ‘!' \ ‘
avrat — e
e " \ rcj Funkéni tlagitka
TlacCitka - — —
s primymi o] [ =) o]
funkcemi ‘ \* !IE;
=

[
Tlacitka nabidky

Obrazek 3-5 Celni panel a hlavni obrazovka inspekce p¥istroje BondMaster 600

Panel s naméfenymi hodnotami v redlném case obsahuje uZzivatelem
konfigurovatelné naméfené hodnoty (viz Obrazek 3-5 na strané 63). Z dostupnych
moznosti zde mtiZete zobrazit az dvé naméfené hodnoty v redlném case. Panel

s naméfenymi hodnotami v realném case l1ze nastavit tak, aby obsahoval jednu
nameéfenou hodnotu, dvé hodnoty, nebo zadnou. Dalsi informace naleznete v kapitole
,Zobrazeni naméfenych hodnot v redlném case” na strané 66.

Nastaveni pfistroje BondMaster 600 se nachazi na pravé strané hlavni obrazovky.
Uvedené informace o nastaveni zavisi na stisknutém tlacitku nabidky.

3.2 Vybér z nabidek

Tlacitka nabidky ve spodni casti ¢elniho panelu pfistroje BondMaster 600 jsou tyto:
MAIN (i), Drsp/poTS (D), ALARM (@éb), MEM (Eﬂ a ADV SETUP

=
(). Po stisknuti nékterého z nich se v pravé ¢asti obrazovky otevie provozni
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nabidka (viz Obrazek 3-5 na strané 63). Po opétovném stisknuti tlacitka nabidky se
v zavislosti na pouziti mize otev¥it dalsi nabidka s dostupnymi parametry pro dané
tlacitko.

Vybér z nabidky
1. Stisknutim nékterého z tlacitek nabidky ve spodni ¢asti ¢elniho panelu oteviete

nabidku: MAIN (™), D1sp/pOTS (), ALARM (@), MEM (T7) nebo
=
ADV SETUP (%),

Po opétovném stisknuti stejného tlacitka nabidky zacnete prochdzet dostupnymi
moznostmi a zacnou se aktualizovat upravitelné parametry.

2. Parametr, ktery chcete upravit, vyberete stisknutim funkcniho tlacitka (A, B, C, D
nebo E) vedle néj.
Otacenim otocnym volicem miizete ménit hodnotu parametru. Hodnota zvolena
pomoci otocného volice se zada a ulozi automaticky (neni potfeba pouzivat
tlacitko Enter).

3.3  Zobrazeni vSech parametrii souc¢asné — nabidka ALL SETTINGS

Alternativou pro pouzivani provozni nabidky v pfistroji BondMaster 600 je zobrazeni
vSech parametri soucasné pomoci nabidky ALL SETTINGS. Nabidka ALL
SETTINGS se déli na tfi hlavni casti: fadek zahlavi, parametry a text s napovédou
(viz Obrazek 3-6 na strané 65).
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Parametry
ALL SETTINGS MIA & RESON

Radek zahlavi —
RESON | [EBEQ 251.1kHz | [KYALM1
ANGLE 0.0deg | [SHAPE
HGAIN 0.0dB
MEDIUM [T 0.0dB
LPFILTER  100Hz
DSP MODE_ XY FLY DOT | [HPOS
VPOS
SCANALM OFF
CHANNEL _ AMPLITUDE
TOP 75.0%
BOTTOM 25.0%
L AEE IOl VRl press (2] For FiRsT oL, [B] FOR SECOND COL, [C] FOR THIRD COL [E] FOR NEXT.

Obrazek 3-6 Nabidka ALL SETTINGS

3.3.1  Pouziti nabidky ALL SETTINGS

=]
Nabidku ALL SETTINGS otevtete pomoci tlacitka nabidky ADV SETUP ().

Pouziti nabidky ALL SETTINGS

. . ) =
1. Stisknéte tlacitko nabidky ADV SETUP ( B ).
2. Stisknéte tlacitko B.

@)
3. Stisknutim tla¢itka FULL NEXT (_->) vyberte parametr, ktery chcete upravit.

4. Otocenim oto¢nym voli¢em zvolte pozadované hodnoty.

5. Stisknutim tlacitka FULL NEXT (Q) vyberte dalsi parametry, které chcete
upravit.

NEBO

Stisknutim tlacitka O se vratte na pfedchozi obrazovku.
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[ POZNAMKA |

Vzhledem k velkému poctu dostupnych parametrti v pfistroji BondMaster 600
obsahuje nabidka ALL SETTINGS vice nez jednu obrazovku/stranku. Text napovédy
ve spodni ¢asti nabidky vas informuje o dalSich moZznostech navigace.

3.3.2  Specialni funkce v nabidce ALL SETTINGS

3.4

Nabidka ALL SETTINGS obsahuje dvé specialni funkce, které jinde nenajdete:

EXT HORN (externi houkacka) a AOUT PWR (napajeni pro analogovy vystup).
Tyto funkce slouzi ke zpfistupnéni vystupnich konektorti na zadni strané pfistroje
BondMaster 600 (viz Obrazek 2-21 na strané 54). Pokud budete chtit tyto funkce
aktivovat, postupujte podle pokynti v kapitole , Pouziti nabidky ALL SETTINGS” na
strané 65.

[ POZNAMKA |

Pfi pouzivéni pfistroje BondMaster 600 v hlu¢ném prostiedi je mozné piipojit externi
houkacku. Houkacku mtiZete pfipojit ke vstupnimu/vystupnimu konektoru na zadni
strané pristroje BondMaster 600 a zvysSit tak hlasitost alarmu az na 70 dB (technické
udaje viz Tabulka 6 na strané 219).

Zobrazeni namérenych hodnot v realném ¢ase

Panel s naméfenymi hodnotami v redlném case obsahuje uzivatelem
konfigurovatelné namérené hodnoty (viz Obrazek 3-5 na stran€ 63). Z dostupnych
moznosti zde mtiZete zobrazit az dvé naméfené hodnoty v redlném case. Pocet
dostupnych moznosti zavisi na zvoleném provoznim rezimu. Panel s naméfenymi
hodnotami v realném case 1ze nastavit tak, aby obsahoval jednu naméfenou hodnotu,
dvé hodnoty, nebo zadnou.

Panel s naméfenymi hodnotami v redlném case miize obsahovat nasledujici naméfené
hodnoty (viz Obrazek 3-7 na strané 67 a Obrazek 3-8 na strané 67):

e LIVE AMPL - maximalni vzdalenost mezi aktudlni polohou bodu XY
(vodorovné/svisle, mimo rezim SWEPT) a nulovou polohou.
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* LIVE VERT - maximalni vzdalenost mezi aktualni svislou polohou bodu Y
(mimo rezim SWEPT) a nulovou polohou.

¢ LIVE HORZ - maximalni vzdalenost mezi aktualni vodorovnou polohou bodu X
(mimo rezim SWEPT) a nulovou polohou.

¢ LIVE ANGL - tihel, ktery aktudlni poloha XY svira s nulovym bodem (mimo
rezim SWEPT).

e AMPLITUDE P-P - napéti ve voltech mezi Spickami nebo nejvyraznéjsi signal
(pouze rezim SWEPT).

Obrazek 3-7 Piiklad hodnot LIVE AMPL, LIVE VERT, LIVE HORZ a LIVE ANGL

Obrazek 3-8 Pfiklad hodnot AMPLITUDE P-P
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3.41  Zobrazeni namérenych hodnot v realném ¢ase na hlavni obrazovce

inspekce

Naméfené hodnoty v realném case zobrazite pomoci tlacitka nabidky ADV SETUP

=),

Zobrazeni naméfrenych hodnot v redlném ¢ase na hlavni obrazovce inspekce

—
1. Stisknéte tlaitko nabidky ADV SETUP (*LZ3:).
. Stisknéte tlacitko B.
3. Stisknéte tlacitko C.

4. Stisknutim tlacitka FULL NEXT (9) prejdéte k pozadovanému typu a/nebo
umisténi.

[ POZNAMKA |

Jediné platné umisténi pro namétené hodnoty v redlném case na hlavni obrazovce
inspekce je TOP LEFT (vlevo nahote) a TOP RIGHT (vpravo nahote). Informace

o platném umisténi v rezimu celé obrazovky najdete v kapitole , Povoleni zobrazeni
nameétfenych hodnot v realném case v rezimu celé obrazovky — tlacitko FULL NEXT”
na strané 69.

5. Otocenim otocnym voli¢em zvolte pozadované hodnoty.

6. Stisknutim tla¢itka FULL NEXT (;@y) prejdéte k dal$imu typu a/nebo umisténi.
NEBO

Stisknutim tlacitka pro navrat (Q) nabidku ukoncete.
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3.4.2  Povolenizobrazeni namérenych hodnot v redlném ¢ase v rezimu celé
obrazovky - tladitko FULL NEXT

Naméfené hodnoty v realném case mizete zobrazit také v rezimu celé obrazovky.

Tu aktivujete stisknutim tlacitka FULL NEXT (;@y). Viz Obrazek 3-5 na strané 63.
Umisténi naméfenych hodnot v reZimu celé obrazovky se li$i od umisténi na hlavni
obrazovce inspekce. Umisténi a typ naméfenych hodnot zavisi na rozhodnuti
uzivatele.

Platna (moZnd) umisténi pro namérené hodnoty v realném case jsou: TOP LEFT,
TOP CNTR, TOP RIGHT, LEFT, RIGHT, BOT LEFT nebo BOT CNTR.

[ POZNAMKA |

Priibéh a vysledky nameéfenych hodnot v realném case zavisi vyrazné na nastaveni
D ERASE a PERSIST. Doporucujeme s nastavenim téchto parametrti chvili
experimentovat.

Povoleni zobrazeni naméfenych hodnot v readiném éase v rezimu celé obrazovky
(tlacitko FULL NEXT)

1. Stisknéte tla&tko nabidky ADV SETUP (*L5%).
2. Stisknéte tlacitko B.
3. Stisknéte tlacitko E.
4. Stisknéte tlacitko B.

@)
5. Stisknutim tla¢itka FULL NEXT (_->) prejdéte k poZadovanému typu a/nebo
umisténi.
6. Otocenim otocnym voli¢em zvolte pozadované hodnoty.

7.  Stisknutim tlac¢itka FULL NEXT (;@y) prejdéte k dal$imu typu a/nebo umisténi.
NEBO

Stisknutim tlacitka pro navrat (o) nabidku ukoncete.
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4. PocatecCni nastaveni

V této kapitole je popsana zakladni konfigurace pfistroje BondMaster 600 pro
testovani vazeb v kompozitech.

41  Nastaveni jazyka uzivatelského rozhrani a desetinného
oddélovace

Pristroj BondMaster 600 mtiZete nakonfigurovat tak, aby uzivatelské rozhrani
zobrazoval v nasledujicich jazycich: angli¢tina, Span€lstina, francouzstina, némcina,
japonstina, ¢instina, rustina, Svédstina, italstina, portugalstina, norstina, madarstina,
polstina, holandstina a cestina. Podle potifeby mtizete zménit také znak pouzivany

v Cisle jako desetinny oddélovac.

Zmeéna jazyka uzivatelského rozhrani a desetinného oddélovace

1. Stisknéte dvakrat tlacitko nabidky ADV SETUP *E@ a naslednym stisknutim
tlacitka B oteviete obrazovku SYSTEM SETUP (viz Obrazek 4-1 na strané 72).
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SYSTEM SETUP

LANGUAGE ENGLISH
RADIX PERIOD (.)
AUTO ERASE ON

YEAR 2014 |MONTH 5 DAY
MODE 24 HOUR (HOUR 9 MINUTE
DATE MODE MM/DD/YYYY

Obrazek 4-1 Obrazovka SYSTEM SETUP

2. Na obrazovce SYSTEM SETUP pridrzte tlacitko FULL NEXT (9), dokud se
neoznaci moznost LANGUAGE.

3. Otocenim oto¢nym voli¢em zvolte pozadovany jazyk.

4. Pridrzte tlacitko FULL NEXT (9), dokud se neoznaci moznost RADIX.

5. Pomoci otocného volice zvolte znak, ktery ma v ¢isle fungovat jako desetinny
oddélovac: PERIOD (.) nebo COMMA (,).

6. Stisknutim tlacitka O se vratite na hlavni obrazovku inspekce.

4.2 Nastaveni hodin

Pristroj BondMaster 600 je vybaven vestavénymi hodinami zobrazujicimi datum a
cas. Podle potieby mtiZete provadét nastaveni data a ¢asu ve formatu, ktery jste pro
tyto tdaje vybrali. Pfistroj BondMaster 600 spolecné se vSemi vysledky inspekce
uklada také datum poiizeni.

Nastavovani hodin

1. Stisknéte dvakrat tlacitko nabidky ADV SETUP () a naslednym stisknutim
tlacitka B otevrete obrazovku SYSTEM SETUP (viz Obrazek 4-1 na strané 72).
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4.3

Nasledujicim zptisobem vyberte moznost YEAR, MONTH, DAY, MODE
(12 HOUR nebo 24 HOUR), HOUR, MINUTE a DATE MODE:

a) Pridrzte tlacitko FULL NEXT (9), dokud se moznost neoznaci (YEAR,
MONTH, DAY atd.).

b) Otacejte otocnym volicem, dokud se nezobrazi spravna hodnota.

Stisknutim tlacitka O se vratite na hlavni obrazovku inspekce.

Zména nastaveni obrazovky

Podle potfeby mtizete upravit vzhled nékterych prvkt obrazovky, jako je jas,
automatické vymazani, vystup VGA a okno s nabidkou pouziti, které se otevie po
spusténi.

Zména nastaveni obrazovky

Stisknéte dvakrat tla¢itko nabidky ADV SETUP ().
Stisknutim tlacitka B otevfete obrazovku SYSTEM SETUP.
Na obrazovce SYSTEMS SETUP (viz Obrazek 4-1 na strané 72) oznacte pomoci

tlacitka FULL NEXT ( 9) pozadovany parametr a nasledné pomoci oto¢ného
volice upravte jeho hodnotu:

a) Nastavte jednu z pfedem definovanych tirovni pro polozku BRIGHTNESS:
0 %, 25 %, 50 %, 75 % nebo 100 % (podrobnosti o nastaveni jasu viz ,,Zména
jasu obrazovky” na strané 74).

b) Pro polozku VGA OUTPUT nastavte moznost ON nebo OFF.

c) Nastavte pro polozku AUTO ERASE moznost ON nebo OFF (podrobnosti
viz ,,Nastaveni automatického vymazdani” na strané 74).

d) Nastavte pro polozku APPLICATION WINDOW AT STARTUP moznost
ON nebo OFF (podrobnosti viz ,, Vybér tivodni obrazovky” na strané 75).

Stisknutim tlacitka O se vratite na hlavni obrazovku inspekce.
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4.4

Zména jasu obrazovky

Jas obrazovky u pfistroje BondMaster 600 miizete ménit ipravou intenzity
podsviceni. Pro jas obrazovky je mozno nastavovat tirovné 0 %, 25 %, 50 %, 75 % nebo
100 %. Zvolenim vysoké procentualni hodnoty se jas obrazovky zvysuje. Vychozi
uarovni nastaveni jasu obrazovky je 50 %. Transflektivni barevna obrazovka pfistroje
BondMaster 600 odraZzi okolni svétlo a pod pfimym svétlem se stava jasnéjsi. Pti
jasnéjSich okolnich podminkdch miiZete pouzivat nizsi procentualni hodnotu pro
nastaveni BRIGHTNESS obrazovky.

Zmeéna jasu obrazovky

4.5

1. Stisknéte dvakrat tla¢itko ADV SETUP a naslednym stisknutim tlacitka B oteviete
obrazovku SYSTEM SETUP, kde pridrzte tlacitko FULL NEXT, dokud se
neoznaci moznost BRIGHTNESS.

2. Pomoci otocného volice vyberte pozadovanou trovent BRIGHTNESS: 0 %, 25 %,
50 0/0, 75 % nebo 100 %.

3. Stisknutim tlacitka O se vratite na hlavni obrazovku inspekce.

[ POZNAMKA |

SniZenim procentualniho nastaveni BRIGHTNESS se prodluzuje Zivotnost baterie.
Uvadéné hodnoty zZivotnosti baterie pfedpokladaji, Ze je hodnota BRIGHTNESS
nastavena na 50 %.

Nastaveni automatického vymazani

Pristroj BondMaster 600 mtiZete nastavit tak, aby automaticky vymazaval obsah

CAL
obrazovky po stisknuti tla¢itka CAL NULL (€3)). Ve vychozim nastaveni je funkce
AUTO ERASE nastavena na ON, ale podle potfeby ji mtzete deaktivovat nastavenim
hodnoty OFF.
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Nastaveni automatického vymazani

4.6

1. Stisknéte dvakrat tlac¢itko ADV SETUP () a naslednym stisknutim tla¢itka B

Q
otevrete obrazovku SYSTEM SETUP, kde pfidrzte tlacitko FULL NEXT (_->),

dokud se neoznaci moznost AUTO ERASE.
2. Pomoci otocného volice funkci AUTO ERASE mtizete deaktivovat (OFF) nebo
aktivovat (ON).

3. Stisknutim tlacitka O se vratite na hlavni obrazovku inspekce.

Vybér tvodni obrazovky

Pristroj BondMaster 600 mtiZete nastavit tak, aby po zapnuti automaticky otevtel
obrazovku APPLICATION MENU. Funkci mtiZete také deaktivovat a piistroj
BondMaster 600 nechat po spusténi otevrit hlavni obrazovku inspekce.

Ve vychozim nastaveni je funkce APPLICATION WINDOW AT STARTUP

nastavena na hodnotu ON.

Vybér Gvodni obrazovky

4.7

1. Stisknéte dvakrat tlacitko ADV SETUP () a naslednym stisknutim tlac¢itka B

otevrete obrazovku SYSTEM SETUP, kde ptidrzte tlacitko FULL NEXT ( 9),

dokud se neoznaci moznost APPLICATION WINDOW AT STARTUP.

2. Pomoci oto¢ného volice miizete funkci deaktivovat (OFF) nebo aktivovat (ON).

3. Stisknutim tlacitka O se vratite na hlavni obrazovku inspekce.

Aktivace zamérovace

Pristroj BondMaster 600 mtiZete nastavit tak, aby obsahoval zamérovac pro lepsi
prehled o poloze nulového bodu (viz Obrazek 4-2 na strané 76). Zamérovace je mozné
pouzivat pouze pti zobrazeni XY (v rezimu rozdé€lené obrazovky nebo mimo néj), ale
zato ve vSech rezimech.
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Aktivace funkce zamérovace

1. Stisknéte dvakrat tlacitko ADV SETUP () a naslednym stisknutim tla¢itka B

Q
otevrete obrazovku SYSTEM SETUP, kde pfidrzte tlacitko FULL NEXT (_->),

dokud se neoznadi moznost CROSSHAIRS.

2. Pomoci otocného volice funkci CROSSHAIRS muzete deaktivovat (OFF) nebo
aktivovat (ON).

3. Stisknutim tlacitka O se vratite na hlavni obrazovku inspekce.

05/20/2014 09:41

i 266.0

Obrazek 4-2 Zaméiovace a nulové body
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5. Ovladaci funkce

V této kapitole jsou popsany ovladaci funkce pristroje BondMaster 600 pro testovani
vazeb v kompozitech.

5.1 PowerLink

Funkce PowerLink vdm umozni nastavit pfistroj BondMaster 600 tak, aby
automaticky rozeznal sondy Evident PowerLink BondMaster po pfipojeni k pfistroji.
Konfigurace pristroje BondMaster 600 se nasledné upravi v zavislosti na parametrech
ulozenych v identifika¢nim ¢ipu PowerLink. Kazda ze sond PowerLink je
naprogramovana jiz béhem vyroby a obsahuje informace o ¢islu modelu, pfedem
vybrané provozni frekvenci, zesileni a sériovém ¢islu.

Po pripojeni sondy PowerLink se v pfistroji BondMaster 600 otevie obrazovka pro
rozeznani sondy PowerLink (viz Obrazek 5-1 na strané 77).

Obrazek 5-1 Obrazovka pro rozeznani sondy typu PowerLink
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5.2

Pokud je funkce PowerLink aktivni, nastaveni se ulozi do pfistroje BondMaster 600.
JestliZe je funkce PowerLink neaktivni, tato obrazovka se neotevfe. V obou pfipadech
se v piistroji BondMaster 600 jako dalsi otevie hlavni obrazovka inspekce.

Pokud pred zapnutim pfistroje BondMaster 600 pripojite sondu PowerLink,
stisknutim tlacitka A miizete zacit funkci PowerLink pouzivat, nebo stisknutim

tlacitka O funkci PowerLink ignoruijte.

Ovladani pristroje BondMaster 600

Ovladani ptistroje BondMaster 600 najdete na Obrazek 5-2 na strané 78.

Zobrazeni (obrazovka) Tlacitko z&mku
|
Q/N Indikétor
HES o \“ nabijecky/adaptéru
Otocny voli¢ OMPUS |
@ Tlacitko FULL/NEXT
Tlacitko pro zadani E@ ‘
anavrat [/,,
[ — Funkéni tlagitka
Tlacitka s pfimymi —| —
funkcemi %
| ., .
- . = (@) —4l Tlacitko napajeni
B e Y /
Tlacitka nabidky

Obrazek 5-2 Ovladani pfistroje BondMaster 600

5.2.1 Obrazovka

Pristroj BondMaster 600 je vybaven barevnym displejem LCD s rozliSenim 640 x 480
pixeltt (VGA). Displej LCD (nazyvan také jako obrazovka) obsahuje informace

o signalu sondy, nabidky, stavovy fadek a zpravy a podporuje text v rezimu celé
obrazovky. K dispozici mate nékolik rezimt zobrazeni. Rezim obrazovky (nazyvan

také jako RUN), mtiZete zménit pomoci tlacitka nabidky RUN (E]).
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5.2.2  Tlacitko napajeni a zamku

Pomoci tlacitka napajent (d)) mtiZete pfistroj BondMaster 600 zapnout nebo
vypnout. Po spusténi se pfistroj BondMaster 600 standardné pokusi obnovit posledni
konfiguraci.

Zamek pfistroje BondMaster 600 mtZete aktivovat nebo deaktivovat stisknutim

tlacitka zadmku (I@]). Po aktivaci zdmku se zablokuje vétSina tlacitek s pfimymi
funkcemi, tlacitek funkci (A, B, C, D a E), tlacitka nabidky a otocny voli¢ pristroje
BondMaster 600. Cilem je zamezit nechténému stisknuti tlac¢itka po dokonceni
kalibrace pfistroje BondMaster 600 a pied zahajenim inspekce.

Po aktivaci zamku se pod indikatorem stavu baterie (v pravé horni ¢asti pristroje

BondMaster 600) rozsviti indikator zamku. V tomto stavu lze pouZzivat pouze tlacitka
CAL
s piimymi funkcemi CAL NULL (£3)), ERASE (g ), FREEZE (:’I‘:) a REF SAVE
REF
(&)). Pii pokusu o pouziti nékteré ze zablokovanych funkei se ve spodni &asti
obrazovky zobrazi chybova zprava Parameter Locked upozornujici na uzamceny
parametr.

5.2.3  Funkeéni tladitka

Funkéni tlacitka se nachazi na pravé strané pfistroje BondMaster 600 a slouzi
k vybéru parametrt1 pfistroje, které chcete upravit. Po stisknuti funkéniho tlacitka se
oznaci parametr nachdazejici se u daného tlacitka (A, B, C, D, nebo E).

5.24  Tlacitka nabidky

Tlacitka nabidky se nachazi ve spodni c¢asti obrazovky pristroje BondMaster 600

a slouzi pro pfimy vybér nabidek. Kazdé z tlacitek nabidky umoznuje pristup ke
dvéma nebo vice podnabidkam. Opakovanym stisknutim tlacitka nabidky mtizete
mezi nabidkami prochazet. Stisknutim funkéniho tlacitka (A, B, C, D nebo E) vedle
polozky nabidky miizete danou polozku upravit nebo prejit k dalsim nabidkam ¢i
podnabidkam.

K dispozici jsou vam nasledujici tlacitka nabidky:
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MAIN (i)

Toto tlacitko nabizi pfistup do hlavni nabidky s funkcemi, jako je frekvence,
zesileni, thel nebo filtry.

pisp/pots (L))

Toto tlacitko nabizi pfistup do nabidky obrazovky s funkcemi, jako je rezim
obrazovky, poloha, sledovani nebo mfizka.

ALARM (@éb)
Toto tlacitko nabizi pfistup do nabidky alarmu s funkcemi, jako je typ alarmu,
délka setrvani, hlasitost houkacky a poloha alarmu.

MEM (V—7)

Toto tlacitko nabizi pfistup do nabidky paméti s funkcemi, jako je nahled souborti
ulozenych v paméti, vyvolani a tiprava uloZenych soubord, rezim zachyceni, ¢as
zachyceni a informace pro uzivatele.

ADV SETUP ((T5%)

Toto tlacitko nabizi pfistup k nabidce nastaveni ALL SETTINGS, ve které miizete
ménit parametry nastaveni piistroje BondMaster 600, jako je rezim frekvence,
barvy, heslo, moznosti odemcenti a reset. VeSkera nastaveni pristroje

BondMaster 600 z této nabidky jsou dostupnd soucasné.

5.2.5  Otocny voli¢

Tento otocny volic se nachézi v levé horni ¢asti pfistroje BondMaster 600. Jeho hlavni
funkci je iprava parametri pfistroje BondMaster 600. Po oznadeni pole s parametrem,
ktery chcete upravit, miizete otd¢enim oto¢nym voli¢em po sméru hodinovych
rucicek hodnotu zvysit a oto¢enim proti sméru zase snizit. V nékterych pfipadech lze
voli¢ pouZit také k reakci na vyzvy pfistroje BondMaster 600.
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5.2.6  Skryté funkce — zaznamenani obrazovky

Pridrzenim tlacitka nabidky MAIN (‘WMNW‘) a naslednym stisknutim tlac¢itka REF

REF
SAVE ([&]) muzete vzit soubor s obrézkem zaznamenané obrazovky pfistroje
BondMaster 600 a odeslat jej do vyjimatelné (externi) karty microSD. K zachyceni
snimku obrazovky muzete piipadné pouzit i pocitacovou aplikaci BondMaster
(viz ,Zaznamenani obrazovky pomoci aplikace BondMaster PC” na strané 183).

5.3  Rezimy a nabidky

Nabidky pfistroje BondMaster 600 popsané v této kapitole miizete oteviit stisknutim
odpovidajiciho tlacitka nabidky popsaného v kapitole , Tlacitka nabidky” na
strané 79.

I POZNAMKA |

Nabidky pfistroje BondMaster 600 se mohou lisit v zavislosti na nasledujicim:

* provozni rezim,
e funkce RUN nebo rezim obrazovky.

Jinymi slovy, o informacich zobrazenych v nabidkach rozhoduji dva hlavni ovladaci
prvky, MODE a RUN.

5.3.1  Rezim PC RF - nabidka MAIN

RF DISPLAY pro rezim Pitch-Catch je podobny rezimu IMPULSE. Uvedena data jsou
vSak nezpracovanym zesilenym signalem ze sondy (pfistroj tato data nijak
nezpracovava, viz Obrazek 5-3 na strané 82).
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Obrazek 5-3 RF DISPLAY

V nabidce MAIN rezimu PC (RF) mtzZete upravit nasledujici parametry
(viz Obrazek 5-4 na strané 83):

e FREQ (frekvence)

¢ RF GAIN

¢ WIDTH

* GATE

* RF DISPLAY
* CYCLES

e H/V GAIN (zesileni ve vodorovné/svislé ose)
e H GAIN (zesileni ve vodorovné ose)

e V GAIN (zesileni ve svislé ose)

* ANGLE

* REP RATE (Cetnost opakovani)

e PRB DRV (pohon sondy)

¢ LP FILTER (filtr spodniho priichodu)
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Obrazek 5-4 Hlavni nabidka rezimu PC (RF)

Zména parametru v hlavni nabidce rezimu PC (RF)

I POZNAMKA |

Nasledujici informace jsou platné, pokud pfistroj BondMaster 600 nastavite do

rezimu PC (RF) a stisknete tlacitko nabidky MAIN (“WMM“’“).

FREQ (frekvence)

Nastaveni FREQ urcuje frekvenci zvukové davky. K dispozici mate tirovné od
1 kHz do 50 kHz.

Nastaveni FREQ mitiZete upravit stisknutim tlacitka A a ndslednym otocenim
oto¢ného volice do polohy s poZadovanou frekvenci.

[ DOPORUCENI |

Jednim stisknutim tlac¢itka Enter (\/ ) po oznaceni parametru FREQ aktivujete
funkci jemného ladéni, se kterou miiZete frekvenci ménit po krocich od 1,0 (hrubé
ladéni) po 0,1 (jemné ladéni). Ve vychozim nastaveni je oto¢ny voli¢ nastaven na
hrubé ladéni. Po aktivaci funkce hrubého ladéni je ndzev funkce FREQ podtrzen.

Funkci hrubého ladéni mtizete znovu aktivovat opétovnym stisknutim tlacitka \/ .
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RF GAIN

Nastaveni RF GAIN nebo zesileni ve svislé ose ovlada zesileni signalu zvukové
davky. Dostupny rozsah je od 0,0 dB do 70,0 dB.

RF GAIN funguje jako hlavni nastaveni zesileni a pii kazdém pokusu o tpravu
zesileni je vhodné toto nastaveni upravit jako prvni.

Nastaveni RF GAIN miiZete upravit stisknutim tlacitka B a naslednym otocenim
oto¢ného volice do polohy s pozadovanym zesilenim.

WIDTH

Nastaveni WIDTH umoziuje ménit casovy tsek, ktery se zobrazi po zahajeni
zvukové davky jako Y (amplituda ) vs. T (uvedeny cas).

Nastaveni WIDTH mtiZete upravit stisknutim tlac¢itka C a naslednym otocenim
otocného volice do polohy s pozadovanou hodnotou sitky.

GATE

Nastaveni GATE umoziiuje ménit polohu na obrazovce RF DISPLAY, kde
dochazi k vypoctu zobrazeni plovouciho bodu XY. Poloha GATE urcuje
amplitudu signdlu a fazi v zobrazeni XY. K dosaZeni nejlepSich vysledki
doporucujeme pouzit hodnotu GATE na maximalnim vrcholu nebo nalevo od
prvniho maximalniho vrcholu na obrazovce RF DISPLAY. Automatické (AUTO)
nastaveni brany umoZznuje automaticky odecitat hodnotu maximalni polohy
signalu.

Nastaveni GATE miiZete upravit stisknutim tlac¢itka D a naslednym otocenim
oto¢ného volice do polohy s pozadovanou hodnotou brany.

RF DISPLAY

Nastaveni RF DISPLAY urcuje vlastnosti obrazovky a na vybér mate z rezimu RF
nebo IMPULSE. (Nazev ,, IMPULSE” vychazi z dfivéjsi fady produktti.)
V pripadé obrazovky IMPULSE se pouziva obalkovy filtr, ktery doplnuje filtr RF.

Nastaveni RF DISPLAY mtZete upravit stisknutim tlacitka E a naslednym
otocenim otocného volic¢e do polohy s pozadovanou hodnotou.

CYCLES

Nastaveni CYCLES umoziiuje ménit pocet cykll signalu v ramci zvukové davky
pro rezim obrazovky PC RF a IMPULSE. Vybirat mtzete z rozsahu 1 a 10.

Nastaveni CYCLES mfiZete upravit stisknutim tlacitka nabidky MAIN (“’MMNW),
poté stisknutim tlacitka A a naslednym otocenim otocného volice do polohy
s pozadovanym poctem cyklt.
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H/V GAIN (zesileni ve vodorovné/svislé ose)
Nastaveni H/V GAIN se pouziva u rezimti RUN, které vyuzivaji zobrazeni XY.
Tento parametr umoznuje nastavit v zobrazeni XY samostatné zesileni ve
vodorovné a svislé ose.

Nastaveni H/V GAIN miiZete upravit stisknutim tlacitka nabidky MAIN (“AMWM‘”)
jednou nebo dvakrat (v zavislosti na zvoleném rezimu RUN), poté stisknutim
tlacitka B a naslednym otocenim oto¢ného volice do polohy s pozadovanou
hodnotou.

H GAIN (zesileni ve vodorovné ose)

Nastaveni H GAIN ovlada zesileni ve vodorovné ose (X) a projevi se u rezimt
RUN v zobrazeni XY.

Nastaveni H GAIN mtiZete upravit stisknutim tlac¢itka nabidky MAIN (“AMMW/W)
jednou nebo dvakrat (v zavislosti na zvoleném rezimu RUN), poté stisknutim
tlacitka C a naslednym otocenim oto¢ného volic¢e do polohy s poZadovanou
hodnotou.

V GAIN (zesileni ve svislé ose)

Nastaveni V GAIN ovlada zesileni ve svislé ose (Y) a projevi se u rezimtt RUN
v zobrazeni XY.

Nastaveni V GAIN miiZete upravit stisknutim tlacitka nabidky MAIN (“WMNN“)
jednou nebo dvakrat (v zavislosti na zvoleném rezimu RUN), poté stisknutim
tla¢itka D a naslednym otocenim otocného volic¢e do polohy s pozadovanou
hodnotou.

ANGLE

Nastaveni ANGLE se pouziva u rezimtit RUN v zobrazeni XY. Tento parametr
umoznuje Fidit rotaci signalti v zobrazeni XY. To je uzitecné naptiklad, pokud
chcete, aby se tihel vzdalené porusené vazby lisil od thlu blizké porusené vazby.

Nastaveni ANGLE miizete upravit stisknutim tlacitka nabidky MAIN (“"‘MAW/W)
jednou nebo dvakrat (v zavislosti na zvoleném rezimu RUN), poté stisknutim
tlacitka E a naslednym otocenim oto¢ného volice do polohy s pozadovanou
hodnotou.

REP RATE (Cetnost opakovani)
Nastaveni REP RATE urcuje cetnost opakovani zvukové davky.
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Nastaveni REP RATE mitizete upravit stisknutim tla¢itka nabidky MAIN (‘WMWM),
poté stisknutim tlacitka C a naslednym otocenim otocného voli¢e do polohy
s pozadovanou cetnosti opakovani.

PRB DRYV (pohon sondy)
Pristroj BondMaster 600 nabizi tfi irovné pohonu sondy: LOW, MEDIUM
a HIGH. Pfiblizné napéti mezi Spickami pro jednotlivé trovnéje2V,6 Val2 V.
Pokud budete chtit iroven pohonu sondy upravit, stisknéte dvakrat tlacitko

nabidky MAIN (‘“AMMNW’) a poté tlacitko D. Po oznaceni moznosti PRB DRV otocte
oto¢nym voli¢em do polohy s poZadovanou trovni.
LP FILTER

Nastaven{ LP FILTER se pouziva u rezimt RUN v zobrazeni XY. Upravou tohoto
parametru miiZete vyhladit signal v zobrazeni XY.

Nastaveni LP FILTER miiZete upravit stisknutim tlac¢itka nabidky MAIN (”‘AMANW”)
dvakrat nebo tfikrat (v zavislosti na zvoleném rezimu RUN), poté stisknutim
tlacitka E a naslednym otocenim oto¢ného volice do polohy s pozadovanou
hodnotou.

53.2  Rezim PC SWEPT - nabidka MAIN

V rezimu Pitch-Catch (PC) SWEPT dochazi k excitovani sondy signalem, ktery
postupné prochazi od pocatecni po konecnou frekvenci. Uvedeny signal popisuje
frekvence prochazené k dosazeni excitovani (viz Obrazek 5-5 na strané 86).

05/20/2014 09:41 W

LP FILTER
30Hz

Obrazek 5-5 Zobrazeni PC SWEPT
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V nabidce MAIN rezimu PC SWEPT muzZete upravit nasledujici parametry:

* ANGLE

e GAIN (H/V GAIN)

e START FREQ (pocatec¢ni frekvence)

e STOP FREQ (konecna frekvence)

e SW. RATE (Cetnost priichodi)

e FRQ1 TRACK (sledovani frekvence 1)
e FRQ2 TRACK (sledovani frekvence 2)
e H GAIN (zesileni ve vodorovné ose)
eV GAIN (zesileni ve svislé ose)

e PRB DRV (pohon sondy); podrobnosti viz ,Rezim PC SWEPT — nabidka MAIN”
na strané 86

Zména parametr( v hlavni nabidce rezimu PC SWEPT

I POZNAMKA |

Nasledujici informace jsou platné, pokud pfistroj BondMaster 600 nastavite do

rezimu PC SWEPT a stisknete tlacitko nabidky MAIN (""MAMM‘”).

ANGLE
Nastaveni ANGLE urcuje rotaci signalu na obrazovce.

Nastaveni ANGLE miuizete upravit stisknutim tlacitka A a naslednym otocenim
oto¢ného volice do polohy s pozadovanou hodnotou thlu.

GAIN (H/V GAIN)
Nastaveni GAIN urcuje celkové zesileni signalu.

Nastaveni GAIN miiZete upravit jednim stisknutim tlacitka nabidky MAIN

(”‘AMAWM), poté stisknutim tlacitka B a naslednym otocenim oto¢ného volice do
polohy s pozadovanym nastavenim.

START FREQ (pocatecni frekvence)
Nastaveni START FREQ ovlada pocatek (hodnotu) prochazené frekvence.
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Nastaveni START FREQ muzZete upravit stisknutim tlacitka C a naslednym
otocenim otocného volic¢e do polohy s pozadovanou pocatecni frekvenci.

STOP FREQ (konecna frekvence)
Nastaveni STOP FREQ ovlada konec (hodnotu) prochazené frekvence.

Nastaveni STOP FREQ miizete upravit stisknutim tlacitka D a naslednym
otoCenim otocného volice do polohy s pozadovanou konecnou frekvenci.

SW. RATE (Cetnost priichodit)

Nastaveni SW. RATE ovlada cetnost priichodt a nabizi libovolnou
z nasledujicich moznosti: LOW, MEDIUM nebo HIGH.

Nastaveni SW. RATE mtizete upravit stisknutim tlacitka E a naslednym otocenim
otocného volice do polohy s pozadovanou hodnotou cetnosti priichodt.

FRQ1 TRACK (sledovani frekvence 1)

Parametr FRQ1 TRACK je ve vychozim nastaveni nastaven na hodnotu OFF.
Nastaveni FRQ1 TRACK miizete upravit stisknutim tlacitka nabidky MAIN

(“"‘MAWM), poté stisknutim tlacitka A a naslednym otocenim oto¢ného volice do
polohy s pozadovanou hodnotou sledovani frekvence 1. Toto nastavent je
dostupné pouze v ptipadé, Ze pro obrazovku vyberete rezim SPEC+XY nebo
SPECTRUM. Kviili snadnéjsi praci doporucujeme pouzivat rezim SPEC+XY
RUN. Vhodna tiprava nastaveni FRQ1 TRACK:

1. Naskenujte oblast neposkozeného materialu a upravte vhodné zesileni, aby
nedochazelo k saturaci signalu.

2. Naskenujte oblast s poskozenim a prohlédnéte si tidaje na obrazovce
SPECTRUM.

3. Vyhledejte oblast, ve které jsou patrné nejvétsi rozdily mezi vysledky

skenovani neposkozeného a poskozeného materialu. Do této oblasti presurite
znacku FRQ1 TRACK.

FRQ2 TRACK (sledovani frekvence 2)

Parametr FRQ2 TRACK je ve vychozim nastaveni nastaven na hodnotu OFF.
Nastaveni FRQ2 TRACK mtzete upravit stisknutim tlacitka nabidky MAIN

(*AMAW/W), poté stisknutim tlacitka B a naslednym otocenim otocného volice do
polohy s pozadovanou hodnotou sledovani frekvence 2. Toto nastavent je
dostupné pouze v pfipadé, Ze pro obrazovku vyberete rezim SPEC+XY nebo
SPECTRUM. Kvtli snadnéjsi praci doporucujeme pouzivat rezim SPEC+XY
RUN. Vhodna tiprava nastaveni FRQ2 TRACK:

88  Kapitola5



DMTA-10045-01CS, Rev. 4, Zd#i 2022

1. Naskenujte oblast nepoSkozeného materialu a upravte vhodné zesileni, aby
nedochdzelo k saturaci signalu.

2. Naskenujte oblast s poskozenim a prohlédnéte si tidaje na obrazovce
SPECTRUM.

Vyhledejte oblast, ve které jsou patrné nejvétsi rozdily mezi vysledky
skenovani neposkozeného a poskozeného materialu. Do této oblasti presurite
znacku FRQ2 TRACK.

[ POZNAMKA |

Funkce sledovani frekvence slouzi pro vytvofeni vhodnych vyuZiti a postupti. Tato
funkce dokéze sledovat dvé uzivatelem definované frekvence a zobrazit trvalou stopu
v roviné XY se zaznamenanou polohou dané frekvence signalu SWEPT v rezimu
Pitch-Catch. Funkci sledovani frekvence Ize pouzivat pouze v reZimu Pitch-Catch.
Nejlepsich vysledki pfi pouZivani této funkce obvykle dosahnete tipravou nabidky
SWEPT RATE na LOW a ztzenim frekvencniho rozsahu START / END prtichodu na
frekvence, které jsou pro vas dulezité.

H GAIN (zesileni ve vodorovné ose)
Nastaveni H GAIN ovlada zesileni ve vodorovné ose pristroje BondMaster 600.

Nastaveni H GAIN mtiZete upravit stisknutim tlacitka nabidky MAIN (”‘AMMMM),
poté stisknutim tlacitka C a naslednym otocenim oto¢ného voli¢e do polohy
s pozadovanym zesilenim ve vodorovné ose.
V GAIN (zesileni ve svislé ose)
Nastaveni V GAIN ovlada zesileni ve svislé ose pfistroje BondMaster 600.

Nastaveni V GAIN miizete upravit stisknutim tla¢itka nabidky MAIN (“‘MWM‘”),
poté stisknutim tlacitka D a naslednym otocenim otocného volice do polohy
s pozadovanym zesilenim ve svislé ose.

533 Rezim MIA - nabidka MAIN

V rezimu analyzy mechanické impedance (MIA) je priichod frekvenci sondy

v neposkozené casti z velké ¢asti srovnatelny s priichodem frekvenci sondy

v poskozené casti. Tim se urcuje nejvhodnéjsi frekvence pro danou inspekci (viz
Obrazek 5-6 na strané 90).
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Obrazek 5-6 Obrazovka s rezZimem MIA

V nabidce MAIN rezimu MIA mizete upravit nasledujici parametry:

e FREQ (frekvence)

e  GAIN (kombinované)

¢ H GAIN (zesileni ve vodorovné ose)
® V GAIN (zesileni ve svislé ose)

e ANGLE

e PRB DRV (pohon sondy)

¢ LP FILTER (filtr spodniho priichodu)

Zména parametrd v nabidce MAIN rezimu MIA

[ POZNAMKA |

Podrobnosti o tipravé parametrit GAIN, H GAIN, V GAIN a PRB DRV naleznete
v kapitole ,Rezim PC SWEPT — nabidka MAIN” na strané 86. Popisy parametrt
vychazi z pfedpokladu, ze pfistroj BondMaster 600 nastavite do rezimu MIA

a stisknete tlacitko nabidky MAIN (“MAMWM’).

FREQ (frekvence)
Nastaveni FREQ ovlada frekvenci zobrazeného signalu.
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Nastaveni FREQ miiZete upravit stisknutim tlac¢itka A a ndslednym otocenim
oto¢ného volice do polohy s pozadovanou frekvenci.

ANGLE
Nastaveni ANGLE urcuje tihel zobrazeného signalu.

Nastaveni ANGLE miizete upravit stisknutim tlacitka E a naslednym otocenim
oto¢ného volice do polohy s pozadovanou hodnotou thlu.

LP FILTER (filtr spodniho priichodu)

Nastaveni LP FILTER miizete ménit v rozsahu od 1 Hz do 480 Hz, plus Siroké
pasmo. Filtr spodniho priichodu Ize nastavit v krocich po 1 Hz az do hodnoty
50 Hz, v krocich po 2 Hz az do hodnoty 100 Hz, v krocich 5 Hz az do hodnoty
200 Hz, v krocich po 10 Hz az do hodnoty 300 Hz a v krocich 20 Hz az do
hodnoty 480 Hz, plus Siroké pasmo.

Nastaveni LP FILTER mitizete upravit stisknutim tlacitka E a naslednym
otocenim otocného volic¢e do polohy s pozadovanou hodnotou filtru spodniho
prichodu.

5.3.4  Rezim RESON - nabidka MAIN

Rezim RESON vyuziva sondu pfipravenou tak, aby rezonovala pfi stanovené
frekvenci. Po zvoleni reZimu rezonance probéhne priichod frekvenci, podle kterého
se urci frekvence rezonance sondy. Amplitudu a fazi priichodu miizete vidét na
obrazovce (viz Obrazek 5-7 na strané 91).

05/20/2014 09:41 (-

Obrazek 5-7 Zobrazeni rezonance
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V nabidce MAIN rezimu RESON mfiZete upravit nasledujici parametry:

¢ FREQ (frekvence)

¢  GAIN (kombinované)

e H GAIN (zesileni ve vodorovné ose)
eV GAIN (zesileni ve svislé ose)

* ANGLE

e PRB DRV (pohon sondy)

¢ LP FILTER (filtr spodniho priichodu)

Zména parametrd v nabidce MAIN rezimu RESON

I POZNAMKA |
Podrobnosti o nastaveni parametrd viz , Rezim MIA — nabidka MAIN“ na strané 89.
Popisy parametrti vychazi z pfedpokladu, Ze ptistroj BondMaster 600 nastavite do

rezimu RESON a stisknete tlacitko nabidky MAIN (‘WMM‘”).

5.3.5 Rezim PC RF - nabidka DISP/DOTS

V nabidce DISP/DOTS mtiZzete ménit moznosti obrazovky pfistroje BondMaster 600.

V nabidce DISP/DOTS rezimu PC RF mtiZete upravit nasledujici parametry:

* RUN

* CURSOR

* GRID

* POSITION
* HPOS

* VPOS

* STORE NEXT

* RE-WRITE DOT
* ERASEDOT

* ERASEALL

* SETREF
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* DERASE
* PERSIST
¢ SCAN TIME

Zména parametrd v nabidce DISP/DOTS rezimu PC RF

I POZNAMKA |

Nasledujici informace jsou platné, pokud pfistroj BondMaster 600 nastavite do

rezimu PC RF a stisknete tlac¢itko nabidky DISP/DOTS (D).

RUN
Nastaveni RUN ovlada rezim obrazovky, ve kterém sonda aktualné pracuje
(viz Obrazek 5-8 na strané 94).

Nastaveni RUN miizete upravit stisknutim tlac¢itka A a ndslednym oto¢enim
oto¢ného volice do polohy s poZadovanym nastavenim.

I POZNAMKA |

Nastaveni RUN miizete otevfit a upravit také stisknutim tlacitka pfimé funkce RUN

([E]) v levé casti celniho panelu pristroje BondMaster 600, hned pod oto¢nym
volicem.

Zména rezimu RUN mad vliv také na dostupnost funkci z nabidek dostupnych
stisknutim tlacitka nabidky MAIN (”‘MAMWW), tlacitka nabidky DISP/DOTS (D)
a tlacitka nabidky ALARM (@éb).
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RUN

DERASE
20.0sec

CURSOR
DOT

RECORD
ON

Obrazek 5-8 Nastaveni rezimu RUN

CURSOR
Pomoci nastaveni CURSOR mtiZete urcit, jestli chcete v zobrazeni plovouciho
bodu zobrazit bod nebo pole.

Nastaveni CURSOR miizete upravit stisknutim tlac¢itka C a naslednym otocenim
oto¢ného volice do polohy s poZadovanou hodnotou kurzoru.

GRID

Nastaveni GRID urcuje podminky zobrazeni mfizky na obrazovce pfistroje
BondMaster 600. K dispozici mate pét rtiznych druhtt mfizek: OFF, 10 x 10, FINE,
COARSE a WEB. Ve vychozim nastaveni pouziva pfistroj BondMaster 600
miizku o velikosti 10 x 10.

Nastaveni mfizky mtizete upravit po stisknuti tlacitka D. Po oznaceni moznosti
GRID otocte oto¢nym volicem do polohy s poZadovanou hodnotou mfizky.

OFF
V pfistroji BondMaster 600 se mfizka nezobrazi.

10x 10
Zobrazi se mfizka o velikosti 10 x 10, ve které je po levé a pravé strané
obrazovky jista ¢ast nepouzitelna.

FINE

Mrizka se 13 poli v fadé a 10 poli ve sloupci. Pole zcela nalevo a zcela
napravo maji polovi¢ni sifku.
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COARSE
Mrizka se 6,5 poli v fad€ a 5 poli ve sloupci. Pole mfizky nahote a dole maji
polovic¢ni §itku a pole zcela nalevo a zcela napravo maji ¢tvrtinovou sifku.
WEB
Mrizka ve tvaru pavudiny.
POSITION

Nastaveni POSITION ovlada nulovou polohu plovouciho bodu na obrazovce
pristroje. K dispozici mate pét prednastavenych nulovych poloh: CENTER, BOT
RGHT, BOT CNTR, TOP CNTR a TOP LEFT, stejné jako modifikovatelnou
polohu s nazvem CUSTOM. Ve vychozim nastaveni se nulova poloha vytvofi na
stfedu obrazovky pfistroje.

Nulovou polohu mtiZete upravit po stisknuti tlacitka C. Po oznaceni moznosti

POSITIONOS otocte otocnym volicem do polohy s poZadovanou polohou.
HPOS

Pokud jste vybrali vlastni polohu plovouciho bodu, nastaveni H POS ovlada

nulovou polohu plovouciho bodu ve vodorovné ose.

Nastaveni H POS mitizete upravit stisknutim tlacitka D a naslednym otocenim

otocného volice do polohy s pozadovanou hodnotou polohy ve vodorovné ose.
V POS (poloha ve svislé ose)

Pokud jste vybrali vlastni polohu plovouciho bodu, nastaveni V POS ovlada

nulovou polohu plovouciho bodu ve svislé ose.

Nastaveni V POS muiZete upravit stisknutim tlacitka E a naslednym otocenim
oto¢ného volice do polohy s poZzadovanou hodnotou polohy ve svislé ose.
STORE NEXT

Funkce STORE NEXT umoziiuje uloZeni polohy bodu na obrazovce pfistroje
BondMaster 600. Funkce STORE NEXT po pouziti ulozi polohu bodu spolecné
s ¢iselnou hodnotou na obrazovce (viz Obrazek 5-9 na strané 96).
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RE-WRITE
DOT

ERASE ALL

SET REF

Obrazek 5-9 UlozZené body

Polohu bodu ulozite stisknutim tlacitka A. Opakovanym stisknutim tlacitka A
ulozite dalsi body.
RE-WRITE DOT

Funkce RE-WRITE DOT umoZznuje pfepsani polohy bodu. To mtiZe byt uzitecné
v pfipadé, ze jste tlacitko pouzili omylem.

[ POZNAMKA |
Funkce RE-WRITE DOT vam umozni pfepsat pouze aktudlni polohu bodu.

Polohu bodu prepisete stisknutim tlacitka B.

ERASE DOT
Funkce RE-WRITE DOT vam umozni vymazat polohu bodu.

[ POZNAMKA |
Funkce RE-WRITE DOT vam umozni vymazat pouze aktudlni polohu bodu.

Polohu bodu vymazete stisknutim tlacitka C. Opakovanym stisknutim tlacitka C
vymazete vice bodd, a to vzdy jeden po druhém v opacném poradi, nez ve kterém
byly uloZeny (zapsany) na obrazovku pfistroje BondMaster 600.
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ERASE ALL
Funkce ERASE ALL vam umozni vymazat polohu vSech bodti.

Polohu vsech bodti vymazete stisknutim tlacitka D.

[ POZNAMKA |
Stisknutim tlacitka ERASE ALL ihned vymazete polohy vsech bodti. Tuto akci nelze
vratit zpét.

SET REF (nastaveni reference)

Nastaveni SET REF umoziiuje nastavit referencni obraz pro obrazovku prfistroje
BondMaster 600. Tento obraz ztistane viditelny i po stisknuti tlacitka ERASE.

Referencni obraz pro obrazovku pfistroje BondMaster 600 nastavite stisknutim

tlacitka E. Funkci nastaveni referencniho obrazu muzete také aktivovat
REF

pridrzenim tlacitka pfimé funkce REF SAVE (), dokud neuslysite zvukové
potvrzeni.

D ERASE (vymazani obrazovky)

Nastaveni D ERASE urcuje ¢etnost automatického vymazani obrazovky pfistroje
BondMaster 600. Cetnost miiZete nastavit v rozmezi mezi nulou (vypnuto)

a 60 sekundami v 0,1sekundovych krocich (standardné). Kroky pro apravu
funkce D ERASE muZete pfipadné zvysit na 1 sekundu stisknutim tlacitka Enter.
Po dobu tohoto hrubého ladéni je parametr D ERASE podtrzen (viz Obrazek 5-10
na strané 98).

Nastaveni D ERASE miizete upravit stisknutim tlacitka A a naslednym otocenim
oto¢ného volice do polohy s pozadovanou hodnotou mazani.

Ovladaci funkce 97



DMTA-10045-01CS, Rev. 4, Zdii 2022

05/20/2014 09:41 (- 05/20/2014 09:41 1

DISPLAY
D ERASE
7.5sec

DISPLAY
D ERASE

PERSIST
OFF

PERSIST
OFF
CURSOR
DOT

CURSOR
DOT

Obrazek 5-10 Jemné ladéni funkce D ERASE (vlevo) a hrubé ladéni
funkce (vpravo)

I POZNAMKA |

Dokud je aktivni funkce perzistence proménné (PERSIST), funkce vymazani
obrazovky nebude k dispozici.

PERSIST (perzistence proménné)
Nastaveni PERSIST umoziiuje povolit automatické vymazani obrazovky.
Zobrazeni pro rovinu impedance (mimo rezim SWEEP) muZete nastavit tak,
aby se stopy po signalu vzdy po predem nastavené dobé vymazaly. Cas miizete

nastavit v rozsahu od 0,1 s po 10 s v krocich po 0,1 s. Ve vychozim nastaveni
se pro nastaveni PERSIST pouziva hodnota OFF.

Nastaveni perzistence proménné aktivujete stisknutim tlacitka B. Po oznaceni
moznosti perzistence proménné otocte oto¢nym volicem do polohy
s pozadovanou hodnotou.

SCAN TIME
Nastaveni umoznuje urcit délku rezimti RUN, které vyuZzivaji zobrazeni SCAN.

Nastaveni SCAN TIME mtiZete upravit jednim stisknutim tlacitka nabidky

DISP/DOTS (D), poté stisknutim tlacitka E a naslednym otocenim otocného
voli¢e do polohy s pozadovanym nastavenim.
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5.3.6

Rezim PC SWEPT - nabidka DISP/DOTS

V nabidce DISP/DOTS rezimu PC SWEPT muzZete upravit nasledujici parametry:

RUN
CURSOR
GRID

D ERASE
RECORD

POZNAMKA I

Podrobnosti o tipravé parametrit RUN, CURSOR, GRID a D ERASE naleznete
v kapitole ,Rezim PC RF —nabidka DISP/DOTS” na strané 92. Popisy parametrti
vychazi z pfedpokladu, ze pfistroj BondMaster 600 nastavite do rezimu PC SWEPT

a stisknete tlacitko nabidky DISP/DOTS (D).

RECORD

5.3.7

Nastaveni RECORD umoziiuje u rezimtt RUN v zobrazeni XY aktivovat az dvé
stopy signalti sledujici frekvenci.

Nastaveni RECORD mtizete upravit stisknutim tlacitka nabidky DISP/DOTS

(D) dvakrat po sobé, poté stisknutim tlacitka E a ndslednym otocenim
oto¢ného volice do polohy s poZadovanym nastavenim.

Rezim MIA - nabidka DISP/DOTS

V nabidce DISP/DOTS rezimu MIA muzZete upravit nasledujici parametry:

RUN

POSITION

H POS (poloha ve vodorovné ose)
V POS (poloha ve svislé ose)
STORE NEXT

RE-WRITE DOT

ERASE DOT

ERASE ALL
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* SET REF

* D ERASE (vymazani obrazovky)
* PERSIST

* CURSOR

* GRID

* SCAN TIME

[ POZNAMKA |
Podrobnosti o nastaveni parametri viz ,Rezim PC RF — nabidka DISP/DOTS” na
strané 92. Popisy parametrii vychazi z predpokladu, ze pfistroj BondMaster 600

nastavite do rezimu MIA a stisknete tlacitko nabidky DISP/DOTS (D).

5.3.8  Rezim RESON - nabidka DISP/DOTS
V nabidce DISP/DOTS rezimu RESON mtzete upravit nasledujici parametry:

* RUN

*  POSITION

e HPOS (poloha ve vodorovné ose)
* VPOS (poloha ve svislé ose)

* STORE NEXT

* RE-WRITE DOT

* ERASE DOT

* ERASEALL

* SET REF

¢ D ERASE (vymazani obrazovky)
* PERSIST

* CURSOR

* GRID

¢ SCAN TIME
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[ POZNAMKA |
Podrobnosti o nastaveni parametri viz ,Rezim PC RF — nabidka DISP/DOTS” na
strané 92. Popisy parametrii vychazi z predpokladu, ze pfistroj BondMaster 600

nastavite do rezimu RESON a stisknete tlacitko nabidky DISP/DOTS (D).

5.3.9  Rezim PC RF - nabidka ALARM pro RF RUN

V nabidce ALARM rezimu PC (RF) pro RF RUN muZete upravit nasledujici
parametry:

¢ RFALARM

« TOP

e BOTTOM

« DWELL

e HORN

I POZNAMKA |

Nasledujici informace jsou platné, pokud pfistroj BondMaster 600 nastavite do

rezimu PC RF a stisknete tlacitko nabidky ALARM (@@3).

RF ALARM
Nastaveni RF ALARM urcuje typ alarmu RF. Na vybér mate moznosti OFF, POS
(kladné) nebo NEG (zaporné).

Nastaveni RF ALARM miiZete upravit stisknutim tlacitka A a naslednym
otocenim otoc¢ného volic¢e do polohy s pozadovanym typem alarmu.

TOP

Nastaveni TOP ovlada horni prahovou hodnotu alarmu. Uvedené procento
predstavuje podil celkové vysky obrazovky. Pfiklad tohoto nastaveni najdete zde:
Obrazek 5-11 na strané 102.

Nastaveni TOP miiZete upravit stisknutim tlac¢itka B a naslednym otocenim
oto¢ného volice do polohy s pozadovanou prahovou hodnotou alarmu.
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DEFINE
RF ALARM
FRQ POS

i

i
[}
H \

HH H| ; BOTTOM

‘ HH‘ 80.0%

Obrazek 5-11 Nastaveni prahové hodnoty alarmu

BOTTOM

Nastaveni BOTTOM ovlada spodni prahovou hodnotu alarmu. Uvedené
procento pfedstavuje podil celkové vysky obrazovky. Pfiklad tohoto nastaveni
najdete zde: Obrdzek 5-11 na strané 102.

Nastaveni BOTTOM mtZete upravit stisknutim tlacitka C a naslednym otoc¢enim
oto¢ného volice do polohy s poZadovanou prahovou hodnotou alarmu.

DWELL

Nastaveni DWELL ovlada dobu, po kterou bude alarm po aktivaci spoustéci
podminky aktivni. Délku alarmu mtZete upravit v rozsahu mezi 0,0 s (vypnuto)
a 10 s. Priklad tohoto nastaveni najdete zde: Obrazek 5-12 na strané 103.

Nastaveni DWELL mitizete upravit stisknutim tlacitka D a naslednym otocenim
otocného volice do polohy s pozadovanou délkou alarmu.
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DEFINE
RF ALARM
FRQ POS

| BoTTOM
80.0%

Obrazek 5-12 Ovladani hodnoty DWELL alarmu

HORN

Nastaveni HORN ovlada houkacku alarmu. Houkacku alarmu nabizi
dva rezimy: OFF a ON (viz Obrazek 5-13 na strané 103).

Nastaveni RUN miizete upravit stisknutim tlacitka E a ndslednym otocenim
otocného volice do polohy s poZadovanym nastavenim.

05/20/2014 09:41

RF ALARM
FRQ POS

BOTTOM
80.0%

Obrazek 5-13 Ovladani hodnoty HORN alarmu
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5.3.10 Rezim PC RF - nabidka ALARM pro RF+XY a XY RUN

V nabidce ALARM rezimu PC (RF) pro RF+XY a XY RUN muZete upravit nasledujici
parametry:

5.3.11

RF ALARM (viz ,Rezim PC RF — nabidka ALARM pro RF RUN" na strané 101)
XY ALM 1 (viz ,,Rezim PC SWEPT — nabidka ALARM"” na strané 104)

XY ALM 2 (viz ,Rezim PC SWEPT - nabidka ALARM* na strané 104)

DWELL (viz ,Rezim PC RF — nabidka ALARM pro RF RUN” na strané 101)
HORN (viz ,,Rezim PC RF — nabidka ALARM pro RF RUN” na strané 101)

Rezim PC RF - nabidka ALARM pro XY-SCAN a XY RUN

V nabidce ALARM rezimu PC (RF) pro XY SCAN a XY RUN mfiZete upravit
nasledujici parametry:

SCAN ALM (alarm skenovani, viz ,,Rezim MIA — nabidka Alarm” na strané 111)
XY ALM 1 (viz ,Rezim PC SWEPT - nabidka ALARM” na strané 104)

XY ALM 2 (viz ,Rezim PC SWEPT - nabidka ALARM* na strané 104)

DWELL (viz ,Rezim PC RF — nabidka ALARM pro RF RUN” na strané 101)
HORN (viz ,,Rezim PC RF — nabidka ALARM pro RF RUN” na strané 101)

5.3.12 Rezim PC SWEPT - nabidka ALARM

V nabidce ALARM rezimu PC SWEPT mtzete upravit nasledujici parametry:

Nabidka DEFINE:

— SPECALM

— XYALM1 (XY alarm 1)
— XY ALM 2 (XY alarm 2)
— DWELL

— HORN

Nabidka XY ALM 1:

— SHAPE

Nabidka XY ALM 2 :

— SHAPE
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[ POZNAMKA |

Podrobnosti o nastaveni parametrd DWELL a HORN viz , Rezim PC RF — nabidka
ALARM pro RF RUN” na strané 101. Popisy parametrti vychazi z pfedpokladu, ze
pristroj BondMaster 600 nastavite do rezimu PC SWEPT a stisknete tlacitko nabidky

ALARM (@é%).

SPEC ALM
Nabidka SPEC ALM umoznuje pouzivat alarm v rezimu SPECTRUM RUN.
Alarm lze nastavit jako kladny nebo zaporny.

Nastaveni SPEC ALM mfiZete upravit stisknutim tlacitka A a naslednym
otocenim otocného volic¢e do polohy s pozadovanym nastavenim.

XY ALM 1 (XY alarm 1)
Nastaveni XY ALM 1 urcuje typ alarmu RF. Na vybér mate moznosti OFF, POS
(kladna frekvence) nebo NEG (zaporna frekvence).

Nastaveni typu XY alarmu 1 miiZzete upravit stisknutim tla¢itka B a naslednym
otocenim otoc¢ného volic¢e do polohy s pozadovanym typem.

XY ALM 2 (XY alarm 2)
Nastaveni XY ALM 2 urcuje typ alarmu RF. Na vybér mate moznosti OFF, POS
(kladna frekvence) nebo NEG (zaporna frekvence).

Nastaveni typu XY alarmu 2 miiZzete upravit stisknutim tlacitka C a naslednym
otoCenim otocného volic¢e do polohy s pozadovanym typem.

Priklad DWELL a HORN pro rezim PC SWEPT viz Obrazek 5-14 na strané 106
a Obrazek 5-15 na strané 106.
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DEFINE

XY ALM 1
FRQ NEG

XY ALM 2
OFF

Obrazek 5-14 Ovladani nastaveni DWELL alarmu v rezimu PC SWEPT
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DEFINE

XY ALM 1
FRQ NEG

XY ALM 2

Obrazek 5-15 Ovladani nastaveni HORN alarmu v rezimu PC SWEPT

SHAPE

I POZNAMKA

Nastaveni SHAPE je k dispozici pouze po povoleni funkce XY ALM 1 nebo
XY ALM 2. Nasledujici informace jsou proto platné pouze pro piipady, kdy

jsou uvedené alarmy povoleny.
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Nastaveni SHAPE urcuje tvar prahové hodnoty alarmu. K dispozici mate
moznost BOX, SECTOR a CIRCLE.

Nastaveni tvaru prahové hodnoty XY ALM 1 mtZete upravit stisknutim tlacitka

nabidky ALARM («é») dvakrat po sobé, poté stisknutim tlacitka A a
naslednym otocenim oto¢ného volice do polohy s pozadovanym tvarem alarmu.

Nastaveni tvaru prahové hodnoty XY ALM 2 mtiZete upravit stisknutim tlacitka

nabidky ALARM (@é») trikrat po sobé, poté stisknutim tlacitka A a naslednym
otocenim otocného volice do polohy s pozadovanym tvarem alarmu.

[ POZNAMKA |

Zvoleny tvar SHAPE miiZete upravit pomoci funkénich tlacitek (B, C, D a E).
Tabulka 3 na strané 107 nabizi pohled na moznosti funk¢niho tlacitka pro jednotlivé
tvary alarmu.

Tabulka 3 XY ALM 1aXY ALM 2 v rezimu PC SWEPT - apravy hodnoty SHAPE

Funkc¢ni tlacitko XY ALM 1 a XY ALM 2 SHAPE
fvar Tlacitko B Tlacitko C Tlacitko D Tlacitko E
BOX TOP BOTTOM LEFT RIGHT
SECTOR OUTR DIA INNR DIA STRT ANG END ANG
CIRCLE RADIUS HORZ VERT Neni k dispozici

5.3.12.1

Zmeéna parametru alarmu BOX v rezimu PC SWEPT

I POZNAMKA

Nasledujici informace jsou platné za predpokladu, Ze je aktivni nabidka XY ALM 1
nebo XY ALM 2, a zaroven je v nabidce SHAPE vybrana moznost BOX (viz
Obrazek 5-16 na strané 108).
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HV GAIN 03/12/2014 10:17AM (e
0.0/0.0

BOTTOM
25.0%

Obrazek 5-16 Ovladani tvaru alarmu BOX v rezimu PC SWEPT

Pokud budete chtit zménit tvar alarmu BOX (XY ALM 1 nebo XY ALM 2), upravte
nasledujici parametry:

5.3.12.2

TOP: ovladani horni prahové hodnoty alarmu BOX. Nastaveni miizete upravit
stisknutim tlacitka B a naslednym otocenim otocného volic¢e do polohy
s poZadovanou prahovou hodnotou.

BOTTOM: ovladani spodni prahové hodnoty alarmu BOX. Nastaveni mtizete
upravit stisknutim tlac¢itka C a naslednym otocenim oto¢ného volice do polohy
s pozadovanou prahovou hodnotou.

LEFT: ovladani levé prahové hodnoty alarmu BOX. Nastaveni mtiZete upravit
stisknutim tlacitka D a ndslednym otocenim otoéného volice do polohy
s poZadovanou prahovou hodnotou.

RIGHT: ovladani pravé prahové hodnoty alarmu BOX. Nastaveni mtizete
upravit stisknutim tlac¢itka E a naslednym otocenim oto¢ného volice do polohy
s pozadovanou prahovou hodnotou.

Zména parametrii alarmu SECTOR v rezimu PC SWEPT

POZNAMKA I

Nasledujici informace jsou platné za predpokladu, Ze je aktivni nabidka XY ALM 1
nebo XY ALM 2, a zaroven je v nabidce SHAPE vybrana moznost SECTOR
(viz Obrazek 5-17 na strané 109).
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HV GAIN 03/12/2014 10:29AM (D
0.0/0.0
SHAPE
SECTOR

OUTRDIA
70%

INNR DIA
30%

STRT ANG

END ANG

Obrazek 5-17 Ovladani tvaru alarmu SECTOR v rezimu PC SWEPT

Pokud budete chtit zménit tvar alarmu SECTOR (XY ALM 1 nebo XY ALM 2),
upravte nasledujici parametry:

¢ OUTR DIA: ovladani vnéjsiho priiméru prahové hodnoty alarmu SECTOR.
Nastaveni mtiZete upravit stisknutim tlacitka B a ndslednym otocenim otocného
voli¢e do pozadované polohy.

e INNR DIA: ovladani vnitfniho priméru prahové hodnoty alarmu SECTOR.
Nastaveni miizete upravit stisknutim tlacitka C a naslednym otocenim otocného
volice do pozadované polohy.

* STRT ANG: ovladani pocatec¢niho tthlu prahové hodnoty alarmu SECTOR.
Nastaveni mtiZete upravit stisknutim tlacitka D a naslednym otocenim otoc¢ného
voli¢e do pozadované polohy.

e END ANG: ovladani koncového thlu prahové hodnoty alarmu SECTOR.
Nastaveni miizete upravit stisknutim tlacitka E a naslednym otocenim otocného
volice do pozadované polohy.

5.3.12.3  Zména parametrii alarmu CIRCLE v rezimu PC SWEPT

[ POZNAMKA |

Nasledujici informace jsou platné za predpokladu, Ze je aktivni nabidka XY ALM 1
nebo XY ALM 2, a zaroven je v nabidce SHAPE vybrana moznost CIRCLE

(viz Obrazek 5-18 na strané 110).
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SHAPE

Obrazek 5-18 Ovladani tvaru alarmu CIRCLE v rezimu PC SWEPT

Pokud budete chtit zménit tvar alarmu CIRCLE (XY ALM 1 nebo XY ALM 2), upravte
nasledujici parametry:

¢ RADIUS: ovladani priiméru prahové hodnoty alarmu CIRCLE. Nastaveni
muZete upravit stisknutim tlacitka B a naslednym otocenim otocného volice do
polohy s pozadovanou prahovou hodnotou.

e HORZ: ovladani horizontdlni polohy prahové hodnoty alarmu CIRCLE.

Nastaveni miizete upravit stisknutim tlacitka C a naslednym otocenim otocného
volice do pozadované polohy.

* VERT: ovladani vertikalni polohy prahové hodnoty alarmu CIRCLE. Nastaveni
muZete upravit stisknutim tlacitka D a ndslednym otoc¢enim oto¢ného volice do
pozadované polohy.

5.3124  Zména parametrd alarmu SPECTRUM v rezimu PC SWEPT

[ POZNAMKA |
Nasledujici informace jsou platné za pfedpokladu, Ze ke aktivni nabidka SPEC ALM.

K dispozici jsou vam nasledujici moznosti SPEC ALM:

e CHANNEL: vybér kanalu, pro ktery bude alarm nastaven v rezimu SPECTRUM
RUN (komponenta AMPLITUDE nebo PHASE).
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TOP: ovladani horni prahové hodnoty alarmu BOX. Nastaveni mtiZete upravit
stisknutim tlacitka B a naslednym otocenim otocného volic¢e do polohy
s pozadovanou prahovou hodnotou.

BOTTOM: ovladani spodni prahové hodnoty alarmu BOX. Nastaveni mtizete
upravit stisknutim tla¢itka C a naslednym otocenim oto¢ného volice do polohy
s pozadovanou prahovou hodnotou.

LEFT: ovladéni levé prahové hodnoty alarmu BOX. Nastaveni miizete upravit
stisknutim tlacitka D a naslednym otocenim oto¢ného volice do polohy

s pozadovanou prahovou hodnotou.

RIGHT: ovladani pravé prahové hodnoty alarmu BOX. Nastaveni mtzete
upravit stisknutim tlacitka E a ndslednym oto¢enim oto¢ného volice do polohy
s poZadovanou prahovou hodnotou.

5.3.13 Rezim MIA - nabidka Alarm

V nabidce ALARM rezimu MIA muiZete upravit nasledujici parametry:

Nabidka DEFINE:

— SCAN ALM

— XYALM1 (XY alarm 1)
— XY ALM 2 (XY alarm 2)
— DWELL

— HORN

Nabidka XY ALM 1:

— SHAPE

Nabidka XY ALM 2:

— SHAPE

POZNAMKA I

Podrobnosti o nastaveni parametrit XY ALM a SHAPE viz ,,Rezim PC SWEPT -
nabidka ALARM” na strané 104. Podrobnosti o nastaveni DWELL a HORN viz
,Rezim PC RF — nabidka ALARM pro RF RUN” na strané 101. Popisy parametrti
vychazi z pfedpokladu, ze pfistroj BondMaster 600 nastavite do rezimu MIA

a stisknete tlagitko nabidky ALARM (@éﬁ).
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SCAN ALM

Nastaveni SCAN ALM umoziiuje nastavit prahovou hodnotu pro rezimy SCAN
RUN.

Nastaveni SCAN ALM mtizete upravit stisknutim tlacitka A a naslednym
otocenim otocného volice do polohy s pozadovanym nastavenim.

Priklad DWELL a HORN pro rezim MIA viz Obrazek 5-19 na strané 112
a Obrazek 5-20 na strané 112.

05/20/2014 09:41 )

o 267.0] F

Obrazek 5-19 Ovladani nastaveni DWELL alarmu v rezimu MIA

05/20/2014 09:41

e 269.0

b

DEFINE

XY ALM 1
FRQ POS

XY ALM 2

Obrazek 5-20 Ovladani nastaveni HORN alarmu v rezimu MIA
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5.3.14  ReZim RESON - nabidka Alarm
V nabidce ALARM rezimu RESON mtiZete upravit nasledujici parametry:

¢ Nabidka DEFINE:
— XYALM1 (XY alarm 1)
— XY ALM 2 (XY alarm 2)
— SCAN ALM
— DWELL
— HORN
e Nabidka XY ALM 1:
— SHAPE
¢ Nabidka XY ALM 2:
— SHAPE

I POZNAMKA |

Podrobnosti o nastaveni parametri XY ALM a SHAPE viz ,,Rezim PC SWEPT -
nabidka ALARM” na strané 104. Podrobnosti o nastaveni SCAN ALM viz ,Rezim
MIA - nabidka Alarm” na strané 111. Podrobnosti o nastaveni DWELL a HORN viz
»Rezim PC RF —nabidka ALARM pro RF RUN” na strané 101. Popisy parametrti
vychazi z pfedpokladu, Ze pfistroj BondMaster 600 nastavite do rezimu RESON

a stisknete tlacitko nabidky ALARM (@éb).

Priklad DWELL a HORN pro rezim RESON viz Obrazek 5-21 na strané 114
a Obrazek 5-22 na strané 114.
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05/20/2014 09:41 1

DEFINE

XY ALM 1

FRQ POS

XY ALM 2
OFF

Obrazek 5-21 Ovladani nastaveni DWELL alarmu v rezimu RESON
05/20/2074 09:41 |
DEFINE

XY ALM 1
FRQ POS

XY ALM 2
OFF

Obrazek 5-22 Ovladani nastaveni HORN alarmu v rezimu RESON

5.3.15 Nabidka MEM

Nabidka MEM nabizi pfistup k funkcim pro ukladani programt a snimkt obrazovky
(zobrazeni). Nabidka obsahuje také nejrtiznéjsi funkce tiprav, se kterymi mtizete
zobrazit nahled ulozZenych dat, vyvolat ulozena data, upravit nazvy soubort,
pridavat poznamky, nastavit referencni obraz nebo vymazat uloZena data.

114 Kapitola 5



DMTA-10045-01CS, Rev. 4, Zd#i 2022

Pristroj BondMaster 600 dokaze ukladat a vyvolavat konfigurace pro kompletni
nastaveni pfistroje. Ve vychozim nastaveni se data ukladaji spole¢né s informaci

o datu, ¢asu a ndzvu souboru vygenerovaném v pfistroji. Pokud béhen ukladani dat
ponechate pripojenou sondu PowerLink, zaznamen4 se také ¢islo dilu a popis sondy.

Po ulozeni dat miizete soubor pfejmenovat. Novy nazev miize obsahovat az 29 ¢isel
a pismen. Do souboru muiZzete ukladat také poznamky.

Uprava nazvu souboru a pfidavani poznamek probihd z éelniho panelu piistroje
BondMaster 600 nebo pfipadné z pocitacové aplikace BondMaster (soucasti kazdého
pristroje).

[ POZNAMKA |

Kdykoli vyvolate n&jaky program (ulozeny datovy soubor), dojde k pfepsani
aktualniho nastaveni pfistroje. Pokud jste ptivodni nastaveni neulozili do jiného
programu, pfepsani je nevratné.

K dispozici jsou vdm nasledujici funkce MEM pro ukladani dat do paméti:

PREVIEW

Funkci PREVIEW mitiZete pouZit pro zobrazeni snimkt obrazovky pfistroje, které
byly uloZeny spolecné s uloZenymi daty. Pokud budete chtit zobrazit nahled

uloZeného datového souboru, stisknéte tlacitko nabidky MEM (@), otocte

oto¢nym voli¢em tak, aby se oznacil pozadovany datovy soubor, a stisknéte

tla¢itko A. Na obrazovce pfistroje BondMaster 600 se zobrazi snimek obrazovky,

ktery byl uloZen spoleéné s uloZenym datovym souborem. Na vybér mate

nasledujici akce:

— Vratit se zpét do pfedchozi nabidky stisknutim tlacitka A.

— Vyvolat ulozeny datovy soubor stisknutim tlac¢itka B.

— Nastavit datovy soubor jako referenc¢ni obraz stisknutim tlacitka D.
RECALL

Tato funkce umoziiuje resetovat pfistroj BondMaster 600 a vyvolat nastaveni

pristroje spojené s vyvolanym datovym souborem.

Pokud budete chtit vyvolat datovy soubor, stisknéte tlacitko nabidky MEM

(ﬁ), otocte otoénym volicem tak, aby se oznacil pozadovany datovy soubor,
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a stisknéte tlacitko B. Pfistroj BondMaster 600 vyvola datovy soubor spole¢né
s nastavenim pfistroje, které bylo uloZeno spole¢né s datovym souborem.

EDIT
Pomoci funkce EDIT mtiZete upravit nazev souboru a doplnit uloZena data o text
(FILE NOTES).

Pokud budete chtit pfidat nebo upravit text (FILE NAME nebo FILE NOTE)

v uloZeném datovém souboru, stisknéte tlacitko nabidky MEM (@), otocte
otocnym voli¢em tak, aby se oznacil poZadovany datovy soubor, a po stisknuti
tla¢itka C se na obrazovce pristroje BondMaster 600 otevie textovy editor.

Dalsi informace naleznete v kapitole ,,Editor textu v paméti” na strané 117.

SET REF (nastaveni referencniho obrazu)

Béhem inspekce miizete pomoci funkce SET REF vyvolat na obrazovce pfistroje
BondMaster 600 uloZeny kontrastni snimek obrazovky. Tento referencni obraz
bude na obrazovce viditelny az do vypnuti funkce SET REF.

Pokud budete chtit vyvolat referen¢ni obraz, stisknéte tlacitko nabidky MEM

(@), otocte otocnym volicem tak, aby se oznacil pozadovany datovy soubor,

a stisknéte tlacitko D. Referenc¢ni obraz mtizete pfipadné vyvolat také ze
REF

stavajiciho snimku obrazovky pfidrZenim tlacitka piimé funkce REF SAVE ([H)
do doby, nez piistroj BondMaster 600 vyda zvukovy signal.

Pokud budete chtit referen¢ni obraz zavrit, stisknéte tlacitko nabidky MEM

(ﬁ) a poté stisknéte tlacitko E.

I POZNAMKA |

Pokud se pokusite funkci SET REF pouzit v situaci, kdy zvoleny RUN (rezim
obrazovky) neni ve své zaznamenané podobé kompatibilni s aktualné zvolenym
rezimem RUN, zobrazi se chybova zprava.

Chybova zprava se napiiklad zobrazi v pfipadé, Ze se pokusite aktivovat obraz SET
REF konfigurovany pro RF + XY RUN, zatimco aktudlni rezim RUN je RF SIGNAL.

ERASE

Pomoci této funkce miizete vymazat ¢islo programu (uloZeny datovy soubor).
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Pokud budete chtit vymazat datovy soubor, stisknéte tlacitko nabidky MEM

(ﬁ), otocte otocnym volicem tak, aby se oznacil pozadovany datovy soubor,
a stisknéte tlacitko E.

STORE

Pomoci funkce STORE mtiZete pfepsat stavajici soubor a vlozit do néj aktualni
nastaveni a data.

Soubor prepisete tak, Ze jej vyberete pomoci oto¢ného volice, stisknete dvakrat

tla¢itko nabidky MEM (ﬁ) (dokud se neotevre stranka GENERAL), stisknete
tla¢itko A a provedete vSe podle pokynii na obrazovce.

5.3.16  Editor textu v paméti

Editor textu v paméti se na obrazovce pfistroje BondMaster 600 zobrazi béhem
Upravy nazvu souboru nebo textovych poli souboru. V této kapitole najdete navod,
jak pomoci tohoto editoru ménit nazvy souborti a poznamky k souboru.

[ POZNAMKA |
Nasledujici postup lze pouzit v pfipadé, ze jste jiz pouzili tlacitko nabidky MEM

(@), a Ze je oteviena nabidka FILE MANAGER (viz Obrazek 5-23 na strané 118).

Pouzivani editoru textu v paméti

1. Otacenim oto¢nym volicem oznacte soubor, ktery chcete upravit.

=)
2. Stisknutim tlacitka FULL NEXT (_->) prejdéte k polozce, kterou chcete upravit:
FILE NAME nebo FILE NOTE.

3. Stisknéte tlacitko C.

Na obrazovce pfistroje BondMaster 600 se otevie editor textu v paméti
(viz Obrazek 5-23 na strané 118).
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FILE MANAGER

11/08/13 10:30a
11/08/13 10:30a

Presunuti kurzoru Odstranéni znaku

Presunuti kurzoru Smazani celého
ERASE ¥A
doprava KNOB FOR CHANGE AND PRESS A BTN TO ACCEPT rad kU

Obrazek 5-23 Editor textu v pameéti a zvlastni tlacitka v nabidce FILE MANAGER

=)
4. Pomoci otocného volice vyberte znak a stisknutim tlacitka FULL NEXT (_->) svlj
vybér potvrdte.
5. Po dokonceni tiprav v nabidce FILE NAME nebo FILE NOTE miiZete stisknutim

tlacitka \/ zmeény ulozit, nebo stisknutim tlacitka Q editor opustit bez ulozeni
zmeén.

I POZNAMKA |

Ve vychozim nastaveni se v textovém editoru oznaci cely vychozi ndzev souboru.
Po stisknuti nékterého z tlacitek se tento vychozi ndzev souboru nebo poznamka
v souboru smaze. Stejna pravidla plati i pro jiZ upraveny nazev souboru (FILE
NAME) nebo poznamku v souboru (FILE NOTE). Odstranéni ptivodniho textu
muzete podle potfeby zabranit pouzitim navigacnich tlacitek v textovém editoru
nebo tladitek zminénych v nasledujici ¢asti.

Navigacni a specialni tlacitka textového editoru vam umozni zménit omylem vloZeny
text nebo upravit dfive vloZené informace bez nutnosti zadavat znovu text celého
pole (viz Obrazek 5-23 na strané 118, kde najdete informace o jednotlivych zvlastnich
tlacitkach a znacich).
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Pouziti navigaénich tlaéitek pro vlozZeni znaku

Otacejte otocnym volicem, dokud nebude oznaceno tlacitko Dopfedu ()

nebo Dozadu ().

Q
Pridrzte tlacitko FULL NEXT (_->), dokud se kurzor nepfesune na spravné misto.

e - . , o ..
Pomoci otocného volice vyberte znak a stisknutim tlac¢itka FULL NEXT (= ) svij
vybér potvrdte.

Po zvoleni vsech pozadovanych znakt mtizete zmény piijmout stisknutim

tlacitka \/ , nebo stisknutim tlacitka O zmény zrusit.

Pouziti navigaénich tlacitek pro odstranéni znaku

Otacejte otocnym volicem, dokud nebude oznaceno tlacitko Dopfedu ()

nebo Dozadu ().

@)
Pridrzte tlacitko FULL NEXT (_->), dokud se kurzor nepfesune na spravné misto
(za znak, ktery chcete odstranit).

Pomoci specidlniho tlacitka pro odstranéni () a stisknuti tlacitka FULL

NEXT odstranite pozadované znaky (9).
Podle potfeby muizete pomoci otocného volice a stisknuti tlacitka FULL NEXT

@)
(_->) vybrat nové znaky, které chcete vlozit.

Po odstranéni nebo pridani vsech znakii mizete zmény pfijmout stisknutim

tlacitka \/ , nebo stisknutim tlacitka O zmény zrusit.

Pouziti navigaénich tladitek pro vymazani celého pole

€ Pokud budete chtit kdykoli béhem tipravy textu odstranit celé pole (fadek)

a informace zadat znovu, otocenim otocného volice vyberte tlacitko pro mazani

@)
() a stisknéte tlacitko FULL NEXT (_->).

Ovladaci funkce 119



DMTA-10045-01CS, Rev. 4, Zdii 2022

5.3.17 Nabidka s pokro¢ilym nastavenim - tla¢itka nabidky ADV SETUP
Nabidka pokrocilého nastaveni nabizi pfistup k nasledujicim funkcim:

APPL SELECT, ALL SETTINGS, MODE, CAL (pouze pro rezimy MIA a rezonace),
COLOR, PASSWORD, SYSTEM SETUP, UNLOCK OPTIONS, ABOUT, a RESET.
Podrobnosti o funkci SYSTEM SETUP naleznete v kapitole , Nastaveni jazyka
uzivatelského rozhrani a desetinného oddélovace” na strané 71.

APPL SELECT (vybér pouziti)

Tato funkce slouzi k otevieni nového okna, ve kterém mfiZete vybrat vhodné
pouziti (viz Obrazek 5-24 na strané 120).

Pfi vybéru pouZziti stisknéte tlacitko nabidky ADV SETUP () a poté tlacitko
A. Oto¢enim oto¢nym voli¢em vyberte poZzadované pouZiti a vybér potvrdte

stisknutim tlacitka \/ . Pokud budete chtit nabidku opustit, stisknéte tlaéitko pro

navrat (O).

$kin To Core
Dishonds (Flat)

Skin To Core
Skin To Core Dishonds (Flat)
Metal To Metal For composite honeycomb structures
presenting uniform geometry and

) dimensions. Uses PITCH-CATCH probe in
Smaller Dishonds fixed frequency RF (toneburst) mode.
DEFAULT USE KNOB TO SELECT APPLICATION,
OK TO ACCEPT, CANCEL TO ABORT

Obrazek 5-24 Nabidka APPL SELECT

Diky dostupnému vybéru pouziti miizete pfistroj BondMaster 600 rychle nastavit
pro kazdou obvyklou inspekci spojti.
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[ POZNAMKA |

Jednotlivé moznosti pouziti pfistroje BondMaster 600 byly navrzeny pro co
nejsnadnéjsi nastaveni pristroje. Behem inspekce nicméné vzdy postupujte podle
uvedenych pokynti pro tdrzbu.

ALL SETTINGS

Nabidka ALL SETTINGS nabizi pfistup ke vSem funkcim pfistroje
BondMaster 600. Nabidky jsou rozdéleny do dvou samostatnych obrazovek,
takZe text je vzdy dobfe Citelny a navigace vzdy pfehledna (viz Obrazek 5-25 na
strané 121).

Parametry
Radek zahlavi — | ALL SETTINGS MIA & RESON |

RESON EREQ 251.1kHz XY ALM 1
ANGLE 0.0deg SHAPE
HGAIN 0.0dB
MEDIUM YGAIN 0.0dB
LP FILTER 100Hz

DSP MODE XY FLYDOT | |HPOS
VPOS

STRIPFILLED  OFF SCAN ALM OFF

SCANTIME  4.3Sec CHANNEL  AMPLITUDE
TOP 75.0%
BOTTOM 25.0%

L EE IO IV 5 (4] FoR FiRST CoL [6] FOR SECOND COL,

Obrazek 5-25 Nabidka ALL SETTINGS (prvni ze dvou obrazovek)

Pokud budete chtit otevrit nabidku ALL SETTINGS, stisknéte tlacitko nabidky

=]
ADV SETUP () a poté tlacitko B. Pfi navigaci v nabidce a pfechazeni na
dalsi obrazovku postupujte podle pokynti napovédy ve spodni ¢asti obrazovky.
Pokud budete chtit vybrat a upravit nékteré nastaveni, pridrzte tlac¢itko FULL

y o e y
NEXT (=), dokud se pozadované nastaveni neoznaci, a poté otacejte otocnym
voli¢em, dokud se nezobrazi pozadovana hodnota.
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[ POZNAMKA |
V zadné z nabidek pristroje BondMaster 600 neni nutné k uloZeni zmén pouzivat
tlacitko Enter. Zvolena (zobrazena) hodnota se namisto toho okamzité automaticky

ulozi.

CAL
Otevieni nabidky kalibrace (pouze v reZimu MIA a rezonance).

COLOR
Pristroj BondMaster 600 umozniuje pouzivat uzivatelem definovana barevna
schémata.
Barevnou skalu obrazovky miizete podle potteby nasledujicim zptisobem
upravit:

(1) Stisknéte tla&tko nabidky ADV SETUP (*L5%).
(2) Stisknéte tlacitko E aotocenim otocného volice vyberte vhodnou
barevnou skalu.
PASSWORD
UloZzena data a funkci umoznujici reset piistroje je mozné zabezpecit heslem, aby
tak nedoslo k nechténému odstranéni idajti (viz Obrazek 5-26 na strané 122).

PASSWORD

FILE MENU
RESETS MENU

KNOB FOR CHANGE AND NEXT FOR NAVIGATION.

Obrazek 5-26 Nabidka PASSWORD

Pristup k funkci PASSWORD je nasledujici:
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1. Stisknéte dvakrat tlacitko nabidky ADV SETUP ( ).
2. Stisknéte tlacitko A.
Heslo nastavite nasledovné:

1. Stisknutim tlacitka FULL NEXT (9) prejdéte k polozce, kterou chcete
chranit heslem: FILE MENU nebo RESETS MENU.

2. Stisknutim tlacitka FULL NEXT (9) prejdéte k textovému editoru.

3. Otocenim oto¢nym voli¢em zvolte znaky tvorici heslo. Nakonec stisknutim
tlacitka A potvrd'te nastaveni vybérem moznosti ACCEPT.

@)
4. Stisknutim tlac¢itka FULL NEXT (_->) prejdéte k dalsi pfipadné polozce,
kterou chcete chranit heslem, a zopakujte kroky 1 az 3, nebo nabidku

ukoncete stisknutim tlacitka O
UNLOCK OPTIONS
Tato funkce umoznuje pristup k zakoupenému upgradu piistroje, ktery lze
aktivovat zadanim vhodného kodu. Kod obdrZite po jeho zakoupenti. Jedna se
o upgrade modelu, jako napt. B600 a B60OM. Uplny seznam moznych upgradii
a cisel dilt najdete v kapitole , Pfislusenstvi, nahradni dily a upgrade” na
strané 231.

Moznosti odemknete tak, Ze stisknete dvakrat tlacitko nabidky ADV SETUP
"’_‘ 7 N 7 7 v 7
(), poté tlacitko C a nakonec zadate kod pozadovaného upgradu.

Dalsi informace o této funkci vam sdéli mistni zastupce spolecnosti Evident.
Kontaktni tidaje pro vasi oblast naleznete na webu spolecnosti Evident na adrese
https://www.olympus-ims.com/cs/contact-us/.

ABOUT

Tato funkce umoznuje prohlédnout si konfiguraci pfistroje a dalsi dtlezité
informace. Pokud k tomu budete vyzvani servisnim technikem nebo odbornikem
pro dany produkt, umozni vdm (nebo pracovnikiim tovarny) tato funkce
identifikovat pfistroj BondMaster 600 a feSit pfipadné problémy. Funkce je zde
jako odpovéd na pozadavky uZivatelii a pro snadnéjsi instalaci budoucich
upgradi.

Nabidku ABOUT otevfete tak, Ze dvakrat stisknete tla¢itko nabidky ADV SETUP
=i

() a poté tlacitko D.

Nabidka ABOUT nabizi pristup k nasledujicim oblastem:
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BATT & TEMP (baterie a teplota pfistroje, stav nabiti baterie, kapacita baterie,
plivodni kapacita baterie a stav baterie), LEGAL INFO (pravni informace),
UPGRADE (upgrade softwaru pfistroje) a TESTS (viz Obrdzek 5-27 na

strané 124).

STATUS

BATT &
TEMP

UPGRADE

Obrazek 5-27 Nabidka ABOUT

BATT & TEMP

V této nabidce jsou uvedeny informace o baterii a vnitini teploté pfistroje,
informace o ndzvu modelu, datum vyroby, verze softwaru a hardwaru,
sériové (islo pfistroje apod.

Nabidku BATT & TEMP otevfete tak, ze dvakrat stisknete tlacitko nabidky
=i
ADV SETUP () a poté tlacitko D a tlacitko A. Nabidku ukoncite

stisknutim tlacitka pro navrat (O).
LEGAL INFO

Zde najdete pravni informace nebo informace o ochrané patentovych prav
k pfistroji BondMaster 600.

Nabidku LEGAL INFO oteviete tak, Ze dvakrat stisknete tlacitko nabidky

=
ADV SETUP () a poté tlacitko D a tlacitko B. Pfi navigaci v nabidce
postupujte podle pokynii napovédy ve spodni ¢asti obrazovky. Nabidku

ukoncite stisknutim tlacitka pro navrat (O).
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REG

Nabidka obsahuje informace o souladu pfistroje BondMaster 600 s predpisy
(viz Obrazek 5-28 na stran€ 125). Nabidku REG (soulad s predpisy) oteviete

=
tak, Ze dvakrat stisknete tlacitko nabidky ADV SETUP () a poté tlacitko

D a tlacitko E. Nabidku ukoncite stisknutim tlacitka pro navrat (o).

REGULATORY SCREEN

Canada
This ISM device complies with Canadian ICES-001
Cet appareil ISM est conforme a la norme NMB-001 du Canada

South Korea

Europe

E (€

Australia/New Zealand MSIP-REM-OYN-B600

&

KNOB TO NAVIGATE NEXT REGULATORY SCREEN

Obrazek 5-28 Obrazovka se souladem s predpisy

UPGRADE
Tato nabidka umoznuje pristup k propojeni pristroje BondMaster 600
s nainstalovanou pocitacovou aplikaci BondMaster.

[ POZNAMKA |
Aktualizace opera¢niho systému pristroje BondMaster 600 vyZzaduje pouZiti
pocitacové aplikace BondMaster.

Nabidku UPGRADE otevrete tak, Ze dvakrat stisknete tlacitko nabidky ADV

SETUP () a poté tlacitko D, tlacitko C a nakonec budete postupovat
podle pokynii na obrazovce. Nabidku ukoncite stisknutim tlacitka pro

navrat (O).
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TESTS
Tato nabidka nabizi pfistup k testim pro snadnéjsi feSeni potizi s pristrojem
BondMaster 600. Mezi testy patfi nasledujici: VIDEO TEST, KEYPAD TEST,
SD CARD TEST a LED TEST.

Nabidku TESTS otevtete tak, Ze stisknete tlacitko nabidky ADV SETUP

=]
() a poté tlacitko D. Nasledné otacenim otocného volice zvolte
pozadovany test, ktery spustte stisknutim tlac¢itka A. Nabidku TESTS

opustite stisknutim tlac¢itka pro navrat (O).

o VIDEO TEST - kontrola pfistroje BondMaster 600 vyvolanim tii stejné
Sirokych barevnych pruhii: cerveného, zeleného a modrého. Test je
povazovan za neuspésny, pokud se alespon jeden z pruhti nezobrazi
nebo nebude mit stejnou Sitku. Test videa opustite stisknutim tlacitka pro

navrat (O). Nabidka TESTS se nasledné znovu zobrazi na obrazovce
pristroje BondMaster 600.

o KEYPAD TEST - kontrola toho, jestli kldvesnice pristroje
BondMaster 600 funguje spravné a zobrazeni posledniho stisknutého

tlacitka. Test bude aktivni az do stisknuti tlacitka pro navrat (O).
Nabidka TESTS se nasledné znovu zobrazi na obrazovce pfistroje
BondMaster 600.

o SD CARD TEST - kontrola interni a externi SD karty (pokud je externi
karta vloZena). Vystupem je zprava o uspéchu (PASSED) nebo
neuspéchu (FAILED) testu. Test SD karty opustite stisknutim tlacitka pro

navrat (O). Nabidka TESTS se nasledné znovu zobrazi na obrazovce
pristroje BondMaster 600.

I POZNAMKA |

Pokud béhem testu SD karty neni externi SD karta vloZena, test tohoto tilozného
zafizeni vrati hodnotu FAILED.

o LED TEST - kontrola funkce LED diod pfistroje BondMaster 600. LED
diody se nachazi v levém hornim rohu pristroje BondMaster 600 a jsou
oznaceny Cislem 1, 2 a 3. Béhem testu se LED diody postupné rozsviti
v barvé zelena > zluta/oranzova > Cervena. Pokud nékterou z uvedenych
barev neuvidite, LED dioda je pravdépodobné poskozena. Test LED diod
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opustite stisknutim tlac¢itka pro navrat (O). Nabidka TESTS se
nasledné znovu zobrazi na obrazovce pristroje BondMaster 600.

[ POZNAMKA |

LED TEST netestuje LED diodu baterie ani LED diodu nabijeni. Tyto diody lze
otestovat pozdéji rucné. Dalsi informace o LED diodach naleznete v kapitole
,Nabijecka/adaptér” na strané 37.

RESET
Tato funkce umoznuje nasledujicim zptisobem resetovat piistroj BondMaster 600:

1. Nabidku RESET otevftete tak, zZe stisknete dvakrat tlacitko nabidky ADV

SETUP (), poté stisknete tlacitko E a nakonec otacenim otoc¢ného volice
vyberete typ resetu pristroje, ktery chcete pouzit: reset parametr, reset
ulozisté nebo celkovy reset (viz Obrazek 5-29 na stran€ 127 a Tabulka 4 na
strané 128).

2. Reset provedete stisknutim tlacitka A.

3. Nabidku ukoncite stisknutim tlacéitka pro navrat (o).

RESET

T e eSS

WARNING!

ALL DATA WILL BE RESET !

USE KNOB TO SELECT

Obrazek 5-29 Nabidka RESET
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Tabulka 4 Typy resetu

Typy resetu

Popis

Parameters reset

Reset parametrti vymaze pouze nastaveni pfistroje
BondMaster 600 a obnovi jeho vychozi nastaveni.

Storage reset

Reset tlozisté vymaze vSechny ulozené programy
a snimky obrazovky.

Master reset

Celkovy reset vymaze ulozené programy, ulozené snimky
obrazovky i nastaveni pfistroje BondMaster 600 a obnovi
jeho vychozi nastaveni.

128 Kapitola 5




DMTA-10045-01CS, Rev. 4, Zd#i 2022

INI¢

6. Pouziti

V této ¢asti najdete informace o tom, jak dosdhnout téch nejlepsich vysledki pii
standardnim pouzivani p¥istroje BondMaster 600. I kdyz je podobnych vysledki
mozné dosdhnout i jinymi metodami, spolecnost Evident povazuje nasledujici
postupy a doporuceni za optimalni zptisob, jak pouzivat funkce piistroje
BondMaster 600. Diky této optimalizaci byl pocet krokt a tilkontl sniZzen na minimum.
Kazdy z nasledujicich postupti 1ze pouzivat jako vhodny vychozi bod pro
prizplisobeni vlastnich postupti prace s pfistrojem BondMaster 600.

I DULEZITE |

Vylouceni odpovédnosti: Tato ¢ast nenahrazuje autorizované, pisemné postupy.
Postupy uvedené v této casti slouzi jako rady pro optimalizaci funkci v pristroji
BondMaster 600 a vyuzivaji obvykle pouzivanou konfiguraci pro jednotlivé inspekce
a zdokonalovani prace. VZDY co nejpresnéji dodrzujte postupy originalniho vyrobce
zafizeni.

[ POZNAMKA |

Rada funkci sondy Evident pro testovani spojii pouzivé technologii PowerLink.
Abyste mohli naplno vyuzit funkce pristroje BondMaster 600, doporucujeme po
potvrzeni pfipojené sondy nebo pfisluSenstvi PowerLink vybrat vhodné pouziti
z nabidky APPLICATION SELECTION.
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6.1  Obvyklé pouzivani pfistroje BondMaster 600
V této ¢asti najdete piiklady nejcastéjSich postupti pfi inspekci letovych komponent.

6.1.1  Detekce poruseni vazeb mezi plastém a jadrem kompoziti z vostiny —
pouziti metody PC RF nebo IMPULSE u ploché nebo konstantni
geometrie

Rezim Pitch-Catch (PC) RF a IMPULSE vyuziva zvukovou ddvku s neménnou
frekvenci a je tak vhodny pro inspekci kompozit z vostiny, které jsou ploché, nebo se
vyznacuji konstantni geometrii. Odlisnosti ve zvolené frekvenci (obvykle urcena

a doporucena vyrobcem dilu) ma zasadni vliv na pribéh inspekce a je nutné tuto
skute¢nost béhem testl zohlednit.

Postupy uvedené v této casti slouzi jako obecné voditko pro pfipravu kompozitniho
dilu z vostiny. Stejny postup lze pouzivat u materialti s rtiznou kombinaci plasta
ajader.

Rezim PC RF a IMPULSE jsou sice nejcastéjsi volbou pro detekci poruseni vazeb mezi
plastém a jddrem kompozitli z vostiny, ale pouzit je mtiZete také k inspekci vazeb
mezi kovy a zjisfovani rozsdhlé delaminace v kompozitnich materialech.

Nasledujici postup slouzi také k predstaveni zasadnich nebo novych funkci pfistroje
BondMaster 600 a béhem jeho konecné faze tak miizete vidét odliSny obsah
obrazovky. Smyslem tohoto postupu je odhalit a rozliSit jednotlivé blizké i vzdalené
porusené vazby.

Materialy urcené k inspekci viz Obrazek 6-1 na strané 131.
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Obrazek 6-1 Materialy — poruseni vazeb mezi plastém a jadrem u ploché ¢i
konstantni geometrie

Tento postup vyuziva nasledujici vyrobky:

* Standardni kompozit z vostiny pro potfeby skoleni: tloustka 25 mm, horni plast:
6 vrstev polymerového materialu z uhlikovych vldken, spodni plast: 3 vrstvy
laminatu. Soucasti je 25mm plocha s porusenymi vazbami na kazdé strané.
Objednaci ¢islo: NEC-6407 [U8862302]

e Kabel pro rezim Pitch-Catch a MIA: 1,83 m.
Objednaci ¢islo: SBM-CPM-P11 [U8800058]

¢ Sonda Pitch-Catch pro obecné vyuziti se 14mm mezerami mezi hroty. Objednaci
¢islo: S-PC-P14 [U8800601]

Priprava tvodni konfigurace pristroje BondMaster 600

1. Pfipojte sondu kabelem ke konektoru sondy na pfistroji BondMaster 600.

2. Jakmile k tomu budete vyzvani, stisknutim tlac¢itka CONTINUE (tlacitko A)
potvrd'te informace o sondé PowerLink.

[ POZNAMKA |
Pokud pouzivéte jinou sondu nez PowerLink, pomoci tla¢itka nabidky ADV SETUP

otevrete nabidku APPL SELECT ().
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3. Jako pouziti vyberte porusSeni vazeb mezi plastém a jadrem u ploché geometrie

(Skin to Core Disbonds (Flat)) a rozhodnuti potvrdte stisknutim tlacitka \/
(viz Obrazek 6-2 na strané 132).

Skin To Core
Dishonds (Flat)

Skin Te Core
Dishonds (Tapered)

I
e
——
—
—
.
—
g

DEFAULT USEKNOB TO SELECT APPLICATION,
OK TO ACCEPT, CANCEL TO ABORT

Obrazek 6-2 Pouziti ,kontrola poruseni vazeb mezi plastém a jadrem u
ploché geometrie”

Kalibrace signall

1. Stisknéte jednou tlacitko nabidky MAIN ("‘AMAWM) a pomoci oto¢ného volice
vyberte v nabidce FREQ (tlacitko A) moznost 11 kHz.
2. Hroty sondy prilozte k neposkozené casti standardniho materialu, upravte

zesileni pomoci tlacitka GAIN (ddB) a ujistéte se, Ze se signdl v zobrazeni RF
(vlevo) nachdzi mezi 1. a 2. ¢arou délici signal ve svislé ose (viz Obrazek 6-3 na
strané 133).
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RE GAIN 08/08/2014 04:07PM

[wow |n 0.8 |F 270.0]

Obrazek 6-3 Nastaveni GAIN pro zajisténi ohraniceného signalu

3. Hroty sondy prfilozte k neposkozené casti standardniho materialu a stisknéte
CAL

tladitko CAL NULL (£3)).

4. Naskenujte oblast s blizkym i vzdalenym poruSenim vazeb a pfi pohybu sondou
po oblastech s porusenymi vazbami si ovéfte, Ze jsou oba defekty odhaleny
(Obrazek 6-4 na strané 133).

08/08/2014 04:11PM

A 75 |t 87.0 |

Obrazek 6-4 Detekce blizké i vzdalené porusené vazby
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Nastaveni GATE

[ POZNAMKA |

Ve vychozim nastaveni je v nabidce GATE vybrana moznost AUTO. V rezimu AUTO
dokaze pristroj BondMaster 600 automaticky vyhledat vrchol signalu ze zobrazeni RF
a tento signal pouzit pro sestaveni zobrazeni s plovoucim bodem XY.

5. Podle potfeby muizete branu nastavit do pozadované polohy stisknutim tlacitka
GATE (tlacitko D) a oto¢enim otocného volice.

Doporucenou polohou GATE je poloha ve vrcholu prvniho odrazu.

Doporucena poloha GATE se obvykle nachazi nalevo od prvniho nejsilnéjsiho
vrcholu signalu (viz Obrazek 6-5 na strané 134).

08/12/2074 OT:56AM i

* 98.0

EREQ

7 N 11.0kHz

e
AWWM{\J\NW . : ’ﬁ

o [ 540us
RF DISPLAY

RF

Obrazek 6-5 Doporucena poloha GATE

Zobrazeni IMPULSE

[ POZNAMKA |
V rezimu IMPULSE se signaly RF doplni o obalkovy filtr. (Nazev ,IMPULSE”
vychazi z dfivéjsi fady produkti BondMaster.)
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6. Podle potfeby mtiZete v nabidce RF DISPLAY (tlacitko E) vybrat moZnost
IMPULSE (viz Obrazek 6-6 na strané 135). Doporucujeme ale pouzivat rezim
RF DISPLAY, protoze umoZznuje snadnéjsi vyklad oscilace jednotlivych signalii.

08/08/2014 04:17PM [ 1]

A 7.6 |t 106.0
EBEQ
nune A ' 0<:
A

WIDTH

4160us

_____ N N .1
b od AUTO

RF DISPLAY

IMPULSE

Obrazek 6-6 Zobrazeni IMPULSE

[ DOPORUCENI |
V rezimu IMPULSE miiZete navysit nastaveni WIDTH (tlacitko C) a vrchol signalu
tak rozlozit mezi méné délicich car.

Optimalizace identifikace blizké a vzdalené porusené vazby

1. Jednim stisknutim tlacitka RUN (E]) otevfete zobrazeni s jednim plovoucim
bodem XY.

2. Hroty sondy pfilozte k neposkozené casti standardniho materialu a stisknéte
CAL

tlatitko CAL NULL (€)).

3. Naskenujte oblast s blizkym i vzdalenym porusenim vazeb a pfi pohybu

sondou po oblastech s porusenymi vazbami stisknéte tlac¢itko FREEZE (*)
[viz Obrazek 6-7 na strané 136].
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08/08/2014 04:24PM

F 430 | F

A 0.9

/]

ANGLE
120.0deg

Obrazek 6-7 Skenovani oblasti s porusenymi vazbami

4. 'V nabidce MAIN stisknéte tlacitko ANGLE (tlacitko E) a upravte thel signalu
tak, aby byl signal ze vzdalenéjsich porusenych vazeb dole a signal z blizkych
porusenych vazeb nahorte (viz Obrazek 6-8 na strané 136).

08/08/2014 04:25PM

A 0.9 |r 430 | F

A :

\{\\ o
AN
Ny

| L=
L 2y
T O e

Obrazek 6-8 Zména tihlu signalu porusenych vazeb

5. Podle potfeby upravte nastaveni H GAIN (tlacitko C) a V GAIN (tlacitko D) tak,
abyste dosahli zjevného rozdilu mezi blizkymi a vzdalenymi porusenymi
vazbami (viz Obrazek 6-9 na strané 137).
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08/08/2014 04:26PM

A 0.9 |F 430 |

Obrazek 6-9 Uprava nastaveni H GAIN a V GAIN

Opétovnym stisknutim tlacitka FREEZE (*) restartujte zdznam.

Stisknutim tlacitka FULL NEXT (_©>) prejdéte do rezimu celé obrazovky.

Naméfené hodnoty se zobrazi v redlném case ve formé amplitudy (A) a faze (°)
plovouciho bodu XY (viz Obrazek 6-10 na strané€ 137). Postup zmény namétenych
hodnot v redlném case najdete v kapitole , Zobrazeni namétenych hodnot

v realném case” na strané 66.

» 0.9

Obrazek 6-10 Amplituda (A) a faze (°) plovouciho bodu XY
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Nové zobrazeni SCAN a prochazeni mezi rezimy RUN

8. Pokud budete chtit béhem inspekce pfechazet mezi rliznymi reprezentacemi
signalu (v béZném rezimu a reZimu celé obrazovky), opakovanym stisknutim
tlacitka RUN (@) miizete zobrazit pozadovany rezim RUN.

Dostupné rezimy RUN viz Obrazek 6-11 na strané 138 az Obrazek 6-15 na
strané 140.

Obrazek 6-11 RUN 1 - signal RF

- 112.0

Obrazek 6-12 RUN 2 - RF + XY (vychozi zobrazeni)
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Obrazek 6-13 RUN 3 - XY, plovouci bod

- 254.0

Obrazek 6-14 RUN 4 - XY + SCAN
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Obrazek 6-15 RUN 5 - SCAN

[ DOPORUCENI |

Abyste dosahli co nejpfehlednéjsich naméfenych hodnot z faze v zobrazeni SCAN,
doporucujeme vytvofit pro sondu bod NULL ve vzduchu.

Jemné doladéni nastaveni pfistroje

1. 'V zavislosti na vasich pozadavcich miiZete nastavit parametry pole s alarmem,
houkacku nebo externi houkacku (hlasitéjsi). Dalsi informace o alarmech
naleznete v kapitole , Specifikace alarmu, konektivity a paméti” na strané 228.

2. Nastaveni naméfenych hodnot v realném case upravte v zavislosti na vasich
pozadavcich.

Ve vychozim nastaveni se naméfené hodnoty v redlném case zobrazi ve formé
amplitudy a faze signalu XY v redlném case. Postup zmény naméfenych hodnot
v realném case najdete v kapitole ,, Zobrazeni naméfenych hodnot v realném
case” na strané 66.

Seznam vsech parametrtl viz Obrazek 6-16 na strané 141.
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ALL SETTINGS PC (RF

Ko o

PRSDRY _WEDIUM

L]
AOUT PWR OFF

AUTO RF ALARM POS SCAN ALM
2000us TOP 70.0% TOP
NUM CYCLES 10 BOTTOM 30.0% BOTTOM

PRESS [A] FOR FIRST COL, [B] FOR SECOND COL, [E] FOR PREV.

Obrazek 6-16 Seznam vSech parametr

6.1.2  Detekce poruseni vazeb mezi plastém a jadrem kompozit(i z vostiny —
pouziti metody PC SWEPT u zuzujici se nebo proménné geometrie

Rezim Pitch-Catch SWEPT je vhodny pro kontrolu kompozitnich dilii z vostiny se
zuZzujici se nebo proménnou geometrii. Rezim 1ze pouzit u nejriiznéjsich kombinaci
plastii a jader, ale nejvhodnéjsi je pro hlinikova jadra z vostiny.

Rezim PC SWEPT funguje obecné lépe u blizkych porusenych vazeb, nez

u vzdalenych porusenych vazeb. Rezim lze pouzivat také k inspekci dild s plochou
nebo neménnou geometrii, ale rezim RF a IMPULSE jsou pro tyto instance vhodnéjsi
(obzvlast v pripadeé silnéjsich kompozit).

Tento postup popisuje pripravu typické inspekce v rezimu PC SWEPT pfi pouziti
standardniho materidlu s hlinikovym jadrem. Béhem testti je nutné zohlednit

odlisnosti ve zvolené frekvenci (obvykle urcend a doporucena vyrobcem dilu).

Materialy urcené k inspekci viz Obrazek 6-17 na strané 142.
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Obrazek 6-17 Materialy — poruseni vazeb mezi plastém a jadrem u zuzujici se nebo
proménné geometrie

Tento postup vyuziva nasledujici vyrobky:

e Standardni kompozit z vostiny pro potteby Skoleni: tloustka 25 mm, 1mm horni
a spodni hlinikovy plast a hlinikové jadro. Soucasti je 25mm plocha s poruSenymi
vazbami na kazdé strané. Objednaci ¢islo: NEC-6312 [U8860498]

e Kabel pro rezim Pitch-Catch a MIA: 1,83 m.
Objednaci ¢islo: SBM-CPM-P11 [U8800058]

¢ Sonda Pitch-Catch pro obecné vyuziti se 14mm mezerami mezi hroty. Objednaci
¢islo: S-PC-P14 [U8800601]

Pfiprava ivodni konfigurace pfistroje BondMaster 600

1. Pfipojte sondu kabelem ke konektoru sondy na p¥istroji BondMaster 600.

2. Jakmile k tomu budete vyzvani, stisknutim tlac¢itka CONTINUE (tlacitko A)
potvrd'te informace o sondé PowerLink.

[ POZNAMKA |
Pokud pouzivate jinou sondu nez PowerLink, pomoci tla¢itka nabidky ADV SETUP

otevrete nabidku APPL SELECT ().
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3. Jako pouziti vyberte porusSeni vazeb mezi plastém a jadrem u zuZzujici se
geometrie (Skin To Core Disbonds (Tapered)) a rozhodnuti potvrdte stisknutim

tlacitka \/ (viz Obrazek 6-18 na strané 143).

Skin To Core
Dishonds (Flat)

Skin To Core
Dishonds (Tapered)

DEFAULT USE KNOB TO SELECT APPLICATION,
OK TO ACCEPT, CANCEL TO ABORT

Obrazek 6-18 Pouziti ,kontrola poruseni vazeb mezi plastém a jadrem u zuzZujici
se geometrie”

Kalibrace signall

1. Stisknéte jednou tlacitko nabidky MAIN (““’MMM‘”) a poté pomoci oto¢ného volice
vyberte v nabidce START FREQ (tlacitko C) moznost 10 kHz a v nabidce STOP
FREQ (tlac¢itko D) moznost 40 kHz.

2. Hroty sondy prilozte k neposkozené casti standardniho materialu, stisknéte

tlacitko GAIN (dB), pomoci otoného volice upravuijte zesileni, dokud se
nebude signal nachdzet uvniti ¢ar délicich pole alarmu (viz Obrazek 6-19 na
strané 144).
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08/12/2014 08:51AM [ my

ANGLE
120.0deg
GAIN
- :

H/V GAIN
o 1.6

10.0kHz

STOP FREQ
40.0kHz

SW. RATE
MEDIUM

Obrazek 6-19 Nasnimany signal uvnitt délicich car

3. Dokud jsou hroty sondy pfilozené k neposkozené casti standardniho materialu,
CAL
stisknéte tlagitko CAL NULL (€9).
4. Naskenujte oblast s vadami a ovéite, Ze signal pifesahne pole alarmu. Podle
potfeby upravte hodnotu GAIN.

@)
5. Stisknutim tlacitka FULL NEXT (_->) prejdéte do rezimu celé obrazovky
a zopakujte skenovani plochy s vadami (viz Obrazek 6-20 na strané 144).

Obrazek 6-20 Skenovani v rezimu celé obrazovky
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Jemné doladéni nastaveni pfistroje

1.V zavislosti na vaSich pozadavcich mtiZete nastavit parametry pole s alarmem,
houkacku nebo externi houkacku (hlasit€jsi). Dalsi informace o alarmech
naleznete v kapitole , Specifikace alarmu, konektivity a paméti na strané 228.

2. Nastaveni naméfenych hodnot v realném case upravte v zavislosti na vasich
pozadavcich.
Ve vychozim nastaveni se naméfené hodnoty v redlném case zobrazi ve formé
amplitudy mezi dvéma vrcholy signalu XY v realném case. Postup ukonceni
ziskavani naméfenych hodnot v redlném case najdete v kapitole ,,Zobrazeni
naméfenych hodnot v redlném case” na strané 66.

Seznam vsech parametrti viz Obrazek 6-21 na strané 145.

ALL SETTINGS PC SWEPT

PC SWEPT

HORN OFF RDGI TYP _ Ampl pk-pk
PRB DRV MEDIUM DWELL 0.0sec RDG1LOC  TOP CNTR

LP FILTER 30Hz
SWEPT RATE MEDIUM

EXT HORN ON

CAPDLY 10.0sec AOQUT PWR OFF

DSP MODE XY FLY DOT
GRID FINE CIRCLE
D ERASE OFF

PRESS [A] FOR FIRST COL, [B] FOR SECOND COL, [E] FOR PREV.

Obrazek 6-21 Seznam vSech parametrii

6.1.3  Detekce drobného poruseni vazeb v kompozitech z vostiny — rezim
analyzy mechanické impedance (MIA)

Mensi hroty sondy MIA jsou spole¢né s rozsifenym frekvencnim rozsahem pfistroje
BondMaster 600 idedlni pro detekci mensSich vad v kompozitech z vostiny. Tento
postup ukazuje, jak je mozné metodu testovani MIA a doporucenou frekvenci
inspekce pouzivat pro detekci vad v kompozitnich materidlech z vostiny. Informace
o komplexnéjsich postupech pro urcéeni nejlepsi frekvence pro provedeni pozadované
inspekce najdete v kapitole ,,Urceni nejlepsi frekvence pro kontrolu vad

v kompozitech z vostiny — rezim analyzy mechanické impedance (MIA)“ na

strané 176.
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Materialy urcené k inspekci viz Obrazek 6-22 na strané 146.

Obrazek 6-22 Materialy — metoda MIA pro detekci drobného poruseni vazeb

Tento postup vyuziva nasledujici vyrobky:

* Standardni kompozit z vostiny pro potfeby skoleni: tloustka 25 mm, horni plast:
3 a 6 vrstev polymerového materialu z uhlikovych vlaken, spodni plast: 3 vrstvy
laminatu. Soucasti je jedna 13mm a jedna 25mm plocha s porusenymi vazbami na
kazdé strané. Objednaci ¢islo: NEC-6433 [U8620490].

* Kabel pro rezim Pitch-Catch a MIA: 1,83 m.
Objednaci ¢islo: SBM-CPM-P11 [U8800058]

* Sonda MIA pro méfeni pravého tthlu, 13mm hrot. Objednaci ¢islo: S-MP-3
[U8010011]

Priprava uvodni konfigurace pristroje BondMaster 600

1. Pfipojte sondu kabelem ke konektoru sondy na pifistroji BondMaster 600.

2. Jakmile k tomu budete vyzvani, stisknutim tlacitka CONTINUE (tlacitko A)
potvrd'te informace o sondé PowerLink.
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[ POZNAMKA |
Pokud pouzivate jinou sondu nez PowerLink, pomoci tla¢itka nabidky ADV SETUP

otevrete nabidku APPL SELECT ().

3. Jako pouziti vyberte drobné poruseni vazeb a rozeznani opravy (Smaller
Disbonds and Repair Identification)) a rozhodnuti potvrdte stisknutim

tlacitka \/ (viz Obrazek 6-23 na strané 147).

Smaller Dishonds and
Repair Identification

.
—
—
—
i
e
—
e

DEFAULT USE KNOB TO SELECT APPLICATION,
OK TO ACCEPT, CANCEL TO ABORT

Obrazek 6-23 Drobné poruseni vazeb a rozeznani opravy

Kalibrace signall

1. Stisknéte jednou tlacitka nabidky MAIN (”"MMMW) a pomoci otocného volice
vyberte v nabidce FREQ (tlacitko A) moznost 10 kHz.

2. Hrot sondy pfilozte k neposkozené casti standardniho materialu

(strana polymerového materialu z uhlikovych vlaken) a stisknéte tlacitko
CAL

CAL NULL (£5)).
3. Pomalu naskenujte oblast nad jednim z 13mm poruseni vazeb a stisknéte tlacitko

FREEZE (*) [viz Obrazek 6-24 na strané 148].
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08/12/2074 09:24AM

A 0.1 |r 278.0 -

10.0kHz

220.0deg

Obrazek 6-24 Signal pfi skenovani porusenych vazeb

4. Stisknéte tlacitko ANGLE (tlacitko E) a tthel signalu upravte tak, aby signal
sméroval k poli alarmu (viz Obrazek 6-25 na stran€ 148).

08/12/2014 09:25AM ==

A 0.1 |r 278.0 -

Obrazek 6-25 Uhel signalu upraveny smérem nahoru

5. Stisknéte tlatitko GAIN (dB) a amplitudu signalu upravte tak, aby signal
porusenych vazeb vstoupil do pole alarmu a pokracoval pfiblizné 5 délicich car
od nulového bodu (zamérovac) [viz Obrazek 6-26 na strané 149].
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08/12/2014 09:27AM

A 0.3 |r 270.0 -

208.0deg

Obrazek 6-26 Amplituda signalu upravena tak, aby vstoupila do pole alarmu

Stisknutim tlac¢itka FREEZE (*) zruste zastaveni displeje béhem ziskavani

Q
signalu a stisknutim tla¢itka FULL NEXT (_->) prejdéte do rezimu celé
obrazovky.

Naskenujte znovu oblast s 13mm porusenim vazeb (viz Obrazek 6-27 na
strané 149).

F349.0

Obrazek 6-27 Druhé skenovani oblasti s poruSenymi vazbami
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Jemné doladéni nastaveni pfistroje

1.V zavislosti na vaSich pozadavcich mtiZete nastavit parametry pole s alarmem,
houkacku nebo externi houkacku (hlasit€jsi). Dalsi informace o alarmech
naleznete v kapitole ,Specifikace alarmu, konektivity a paméti” na strané 228.

2. Nastaveni naméfenych hodnot v redlném case upravte v zavislosti na vasich
pozadavcich.

Ve vychozim nastaveni se naméfené hodnoty v redlném case zobrazi ve formé
amplitudy a faze signalu XY v redlném case. Postup zmény naméfenych hodnot
v realném case najdete v kapitole ,Zobrazeni naméfenych hodnot v redlném
Case” na strané 66.

Seznam vsech parametrti viz Obrazek 6-28 na strané 150.

ALL SETTINGS MIA & RESON

o or
AOUTPWR  OFF

FILLED SCAN ON
5.0Sec CIRCLE

PRESS [A] FOR FIRST COL, [B] FOR SECOND COL, [E] FOR PREV.

Obrazek 6-28 Seznam vSech parametri

6.1.4  Detekce opravenych (zalitych) oblasti v kompozitech z vostiny -
rezim analyzy mechanické impedance (MIA)

Metoda méfeni MIA umoZziuje zméfit mechanickou impedanci (tuhost) materiala

a dotaze tak ve vysokém kontrastu oznacit veskeré opravené ¢i zalité oblasti (tj. tuzsi)
a porusSeni vazeb (nizsi mechanicka rezistence). Toto rozeznavani kontrasti vam
umozni pouzivat metodu testovani MIA k vyhledani opravenych oblasti

v kompozitech z vostiny.

Materialy urcené k inspekci viz Obrazek 6-29 na strané 151.
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Obrazek 6-29 Materialy — opravené oblasti (zalité) pomoci metody MIA

Tento postup vyuziva nasledujici vyrobky:

* Standardni kompozit z vostiny pro potfeby skoleni: tloustka 25 mm, horni plast:
3 a 6 vrstev polymerového materialu z uhlikovych vlaken, spodni plast: 3 vrstvy
laminatu. Soucasti je jedna 13mm a jedna 25mm plocha s porusenymi vazbami na
kazdé strané. Objednaci ¢islo: NEC-6433 [U8620490].

* Kabel pro rezim Pitch-Catch a MIA: 1,83 m.
Objednaci ¢islo: SBM-CPM-P11 [U8800058]

* Sonda MIA pro méfené pravého tthlu, 13mm hrot. Objednaci ¢islo: S-MP-3
[U8010011]

Priprava tvodni konfigurace pristroje BondMaster 600

1. Pfipojte sondu kabelem ke konektoru sondy na pifistroji BondMaster 600.

2. Jakmile k tomu budete vyzvani, stisknutim tlacitka CONTINUE (tlacitko A)
potvrd'te informace o sondé PowerLink.

[ POZNAMKA |
Pokud pouzivate jinou sondu nez PowerLink, pomoci tla¢itka nabidky ADV SETUP

otevrete nabidku APPL SELECT ().
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3. Jako pouziti vyberte drobné poruseni vazeb a rozeznani opravy (Smaller
Disbonds and Repair Identification)) a rozhodnuti potvrdte stisknutim

tlacitka \/ (viz Obrazek 6-30 na strané 152).

Smaller Dishonds and
Repair Identification

.
—
—
—
e |
i
—
e

DEFAULT USE KNOB TO SELECT APPLICATION,
OK TO ACCEPT, CANCEL TO ABORT

Obrazek 6-30 Drobné poruseni vazeb a rozeznani opravy

Kalibrace signall

1. Stisknéte jednou tlacitka nabidky DISP/DOTS (D) a vyberte v nabidce
POSITION (tlacitko C) moznost CENTER.

2. Stisknéte tlagitko nabidky ALARM (@) a vyberte v nabidce XY ALM 1
(tlacitko B) moznost OFF.

3. Hrot sondy pfiloZte k nepoSkozené ¢asti standardniho materialu a stisknéte
CAL

tlagitko CAL NULL (€)).
4. Sondu zvednéte do vzduchu a sledujte pohyb bodu: pokud bod z obrazovky

zmizi, stisknéte tlacitko GAIN (dlB) a pomoci otoéného volice upravte polohu
bodu tak, aby ztistala po celou dobu na obrazovce (viz Obrazek 6-31 na
strané 153).
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08/12/2014 10:40AM [ m

27 |r 84.0 |

% XY ALM 1
‘ OFF
XY ALM 2
OFF
DWELL
0.0sec

H/V GAIN

»

Obrazek 6-31 Uprava polohy bodu

Hrot sondy priloZte k nepoSkozené ¢asti standardniho materialu a stisknéte
CAL

tlagitko CAL NULL (€)).
Pomalu naskenujte oblast nad poruSenymi vazbami a opravenou oblasti

a stisknéte tlacitko FREEZE (:’I‘:) [viz Obrazek 6-32 na strané 153].

04/15/2000 06:42AM |

h 0.2 |F 68.0 |

XY ALM1
[ OFF

(d
) XY ALM 2
OFF

F DWELL
0.0sec

Obrazek 6-32 Skenovani oblasti s poruSenymi vazbami a opravami
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7. Stisknéte tlacitko nabidky MAIN (”‘WMMW), poté tlacitko ANGLE (tlacitko E)
a thel signalu upravte tak, aby signal sméroval nahoru v tthlu 90 stupnt
(viz Obrazek 6-33 na strané 154).

04/15/2000 06:43AM -

h 0.2 |F 1500] F

Obrazek 6-33 Uhel signalu upraveny smérem nahoru

8. Stisknéte tlacitko GAIN (¢lB) a amplitudu signdlu upravte tak, aby signal
porusenych vazeb pokracoval pfiblizné 4 délici ¢ary od nulového bodu
(zamérovac) [viz Obrazek 6-34 na strané 154].

H/V GAIN 04/15/2000 06:44AM @)
64.0/64.0 ‘|A 0.2 ‘ r- 150.0 | E

213.0deg

Obrazek 6-34 Uprava amplitudy signalu
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Stisknutim tlacitka FREEZE (*) zruste zastaveni displeje béhem ziskavani

signalu a stisknutim tla¢itka FULL NEXT (;@y) prejdéte do rezimu celé obrazovky
a zopakujte pomalu skenovani plochy s porusenymi vazbami a opravami
(viz Obrazek 6-35 na strané 155).

Obrazek 6-35 Druhé skenovani oblasti s porusenymi vazbami a opravami

Jemné doladéni nastaveni pristroje

1.

V zavislosti na vasich pozadavcich mtiZete nastavit parametry pole s alarmem,
houkacku nebo externi houkacku (hlasitéjsi). Dalsi informace o alarmech
naleznete v kapitole , Specifikace alarmu, konektivity a paméti” na strané 228.
Nastaveni namérfenych hodnot v realném case upravte v zavislosti na vasich
pozadavcich.

Ve vychozim nastaveni se naméfené hodnoty v redlném case zobrazi ve formé
amplitudy a faze signalu XY v redlném case. Postup zmény naméfenych hodnot
v realném case najdete v kapitole ,,Zobrazeni naméfenych hodnot v redlném
¢ase” na strané 66.

Seznam vsech parametrti viz Obrazek 6-36 na strané 156.
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ALL SETTINGS MIA & RESON

100.0% HORN OFF

LP FILTER 30Hz
EXT HORN OFF
AOUT PWR OFF

OFF
CIRCLE

PRESS [A] FOR FIRST COL, [B] FOR SECOND COL, [E] FOR PREV.

Obrazek 6-36 Seznam vSech parametr

6.1.5  Kontrola vazeb mezi kovy - metoda rezonance

Metoda pouziti rezonance je doporucovanou metodou testovani vazeb mezi kovy.
Diky prostorové méné naro¢né praci s rezonan¢nimi sondami se dostanete snadnéji
do prostoru okolo uzavért. Metoda pouziti rezonance vyzaduje pro dosazeni
spravnych vysledkti vazebny prvek s nizkou viskozitou. Skenovani probiha tak, ze se
sondou pomalu pohybujete a pritom na sondu vyvijite mirny tlak, aby se mezi
sondou a povrchem neustale nachazel vazebny prvek. Tento postup ukazuje priibéh

inspekce vazeb mezi kovy v rezimu rezonance, ktery 1ze pouzit pro snadnou kontrolu
splnéni pozadavki.

Materialy urcené k inspekci viz Obrazek 6-37 na strané 157.
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s

Obrazek 6-37 Materialy — Kontrola vazeb mezi kovy s metodou rezonance

Tento postup vyuziva nasledujici vyrobky:
¢ Standardni materidl pro demonstraci vazeb mezi kovy; tfi 0,5mm vrstvy hliniku.
Objednaci ¢islo: NEC-6384 [U8861988]

e Nadoba s vazebnym prvkem s nizkou viskozitou, 118 ml. Objednaci ¢islo:
3308193 [U8770328]

¢ Kabel od rezonan¢ni sondy, 3,35 m. Objednaci ¢islo: SBM-CR-P6 [U8800059]
e 250kHz rezonan¢ni sonda. Objednaci cislo: S-PR-5 [U8010010]

Priprava tivodni konfigurace pfistroje BondMaster 600

1. Pripojte sondu kabelem ke konektoru sondy na pfistroji BondMaster 600.

2. Jakmile k tomu budete vyzvani, stisknutim tlac¢itka CONTINUE (tlacitko A)
potvrdte informace o sondé PowerLink.

[ POZNAMKA |
Pokud pouzivate jinou sondu nez PowerLink, pomoci tlacitka nabidky ADV SETUP

otevrete nabidku APPL SELECT ().
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3. Jako pouziti vyberte poruseni vazeb mezi kovy (Metal To Metal Disbonds)

a rozhodnuti potvrdte stisknutim tlacitka \/ (viz Obrazek 6-38 na strané 158).

Skin To Core
Dishonds (Flat)

Skin To Core
Dishonds {Tapered)

Delamination and
Laminates Inspection

Metal To Metal
Dishonds

Smaller Dishonds and
Repair Identification

DEFAULT USE KNOB TO SELECT APPLICATION,
OK TO ACCEPT, CANCEL TO ABORT

T
o
e,
|
e
.
—
e

Obrazek 6-38 Pouziti ,poruseni vazeb mezi kovy”

4. Pokud se nabidka kalibrace neotevfe automaticky, stisknéte tlacitko
CAL

CAL NULL (£)).

5. Sondu pfidrzte ve vzduchu. Pfistroj BondMaster 600 automaticky zvoli nejlepsi
frekvenci sondy. Pokud nebudete souhlasit, stisknéte tla¢itko CAL (tlacitko C)
nebo pomoci oto¢ného volice upravte nastaveni FREQ (tlacitko D).

6. Stisknéte tlacitko DONE (tlacitko E) [viz Obrazek 6-39 na strané 158].

08/12/2014 11:01AM -

o
-

CAL

FREQ
255.6kHz

Obrazek 6-39 Obrazovka CAL
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Kalibrace signall

1.

7.

Pod standardni materidl umistéte podlozku nebo pénovou vrstvu. Diky tomu
budou naméfené hodnoty presnéjsi.
Na standardni material naneste dostate¢né mnozstvi vazebného prvku.

Sondu pfilozte k neposkozené ¢asti standardniho materidlu a stisknéte tlacitko
CAL

CAL NULL (£)).

Pomalu pohnéte sondou nad oblast s prvni porusenou vazbou a sondu zde nechte
pfiloZenou.

Dvojitym stisknutim tlac¢itka nabidky DISP/DOTS (D) otevfete obrazovku

DOTS.

Stisknutim tlacitka STORE NEXT (tlacitko A) zaznamenejte prvni bod
(viz Obrazek 6-40 na strané 159).

08/12/2014 11:11AM [ m

h 1.0 |r 35.0 |

RE-WRITE
DOT

ERASE DOT

O ERASE ALL

SET REF

Obrazek 6-40 Zaznamenani prvniho bodu

Sondu pomalu presuiite nad druhou porusenou vazbu a stisknutim tlacitka
STORE NEXT (tlac¢itko A) zaznamenejte druhy bod (viz Obrazek 6-41 na
strané 160).
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08/12/2014 11:11AM [ m

h 23 |r T71.0 |

RE-WRITE
DOT
ERASE DOT
L )
.ﬁ*\:} ERASE ALL

SET REF

Obrazek 6-41 Zaznamenani druhého bodu

8. Sondu odlozte a stisknéte tlacitko ERASE (g ).

9. Jednim stisknutim tlacitka nabidky MAIN (‘“MMWM) otevrete obrazovku s nabidkou
MAIN.

10. Podle potfeby upravte nastaveni ANGLE (tlacitko E) tak, aby se body v zobrazeni
XY posunuly nahoru.

11. Pomoc nabidky GAIN (tlacitko B) umistéte nejvyssi bod do pfiblizné 90 % vysky
obrazovky (viz Obrazek 6-42 na strané 160).

08/12/2014 11:15AM

h 100 |F 122.0]

FREQ
\/ 255.6kHz

Obrazek 6-42 Nastaveni nejvyssiho bodu pomoci nabidky GAIN
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12. Dvojitym stisknutim tla¢itka nabidky ALARM (@é») otevfete nabidku XY

ALM 1 a v nastaveni BOTTOM (tlacitko C) vyberte moznost 30 %.

@)
13. Stisknutim tlac¢itka FULL NEXT (_->) prejdéte do rezimu celé obrazovky a znovu

pomalu naskenujte oblast nad poruSenymi vazbami a ujistéte se, Ze body
odpovidaji signalu (viz Obradzek 6-43 na strané 161).

Obrazek 6-43 Druhé skenovani oblasti s poruSenymi vazbami

Jemné doladéni nastaveni pfistroje

1.

V zavislosti na vasich pozadavcich mtiZete nastavit parametry pole s alarmem,
houkacku nebo externi houkacku (hlasitéjsi). Dalsi informace o alarmech
naleznete v kapitole ,Specifikace alarmu, konektivity a paméti” na strané 228.
Nastaveni naméfenych hodnot v redlném case upravte v zavislosti na vasich
pozadavcich.

Ve vychozim nastaveni se naméfené hodnoty v redlném case zobrazi ve formé
amplitudy a faze signalu XY v realném case. Postup zmény namétenych hodnot

v realném case najdete v kapitole , Zobrazeni naméfenych hodnot v realném
Case” na strané 66.

Seznam vsSech parametrii viz Obrazek 6-44 na strané 162.
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ALL SETTINGS MIA & RESON
RESON

100.0% HORN OFF
PR3DRY__ MEDUM
LP FILTER 10Hz
EXT HORN OFF
DSPMODE XY FLY DOT
AOUT PWR OFF

FILLED SCAN ON OFF
SCANTIME  5.08ec CIRCLE

PRESS [A] FOR FIRST COL, [B] FOR SECOND COL, [E] FOR PREV.

Obrazek 6-44 Seznam vSech parametr

6.1.6  Detekce delaminace v kompozitech — obecny postup vyuzivajici
metodu rezonance

Metodu rezonance doporucujeme pouzivat také pro detekci delaminace mezi
vrstvami kompozitniho materialu. Polohu delaminace vrstev (nebo tloustku daného
dilu) Ize ¢asto odhalit z faze signalu v zobrazeni XY. Tento postup ukazuje pritbéh
kalibrace metody rezonance pro snadnou kontrolu splnéni pozadavk.

Materialy urcené k inspekci viz Obrazek 6-45 na strané 163.
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Obrazek 6-45 Materialy — kontrola delaminace v kompozitech s vyuzitim
metody rezonance

Tento postup vyuziva nasledujici vyrobky:
e Standardni polymerovy materidl z uhlikovych vlaken pro demonstraci; 10 vrstev

se tfemi 13mm proklady. Objednaci cislo: NEC-6382 [U8861986]

* Naédoba s vazebnym prvkem s nizkou viskozitou, 118 ml. Objednaci éislo:
3308193 [U8770328]

e Kabel od rezonan¢ni sondy, 3,35 m. Objednaci cislo: SBM-CR-P6 [U8800059]
* 250kHz rezonan¢ni sonda. Objednaci ¢islo: S-PR-5 [U8010010]

Pfiprava Gvodni konfigurace pfistroje BondMaster 600

1. Pripojte sondu kabelem ke konektoru sondy na pfistroji BondMaster 600.

2. Jakmile k tomu budete vyzvani, stisknutim tlac¢itka CONTINUE (tlacitko A)
potvrdte informace o sondé PowerLink.
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[ POZNAMKA |
Pokud pouzivate jinou sondu nez PowerLink, pomoci tla¢itka nabidky ADV SETUP

otevrete nabidku APPL SELECT ().

3. Jako pouziti vyberte delaminaci a kontrolu laminatd (Delamination and

Laminates Inspection) a rozhodnuti potvrdte stisknutim tlacitka \/
(viz Obrazek 6-46 na strané 164).

Skin Te Core
Disbends (Flat)

Skin To Core
Disbonds (Tapered)

Delamination and
Laminates Inspection

Metal To Metal
Dishonds

Smaller Dishonds and
Repair Identification

TN
e
e
=
—
e

DEFAULT USE KNOB TO SELECT APPLICATION,
OK TO ACCEPT, CANCEL TO ABORT

Obrazek 6-46 Delaminace a kontrola laminata

4. Pokud se nabidka kalibrace neotevte automaticky, stisknéte tlacitko CAL
CAL
NULL (£)).
5. Sondu pfidrzte ve vzduchu. Pfistroj BondMaster 600 automaticky zvoli nejlepsi
frekvenci sondy. Pokud nebudete souhlasit, stisknéte tlacitko CAL (tlacitko C)
nebo pomoci oto¢ného volice upravte nastaveni FREQ (tlacitko D).

6. Stisknéte tlacitko DONE (tlacitko E) [viz Obrazek 6-47 na strané 165].
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08/12/2014 11.01AM [ m

-
-

CAL

FREQ
255 6kHz

Obrazek 6-47 Obrazovka CAL

Kalibrace signald

1.

Pod standardni material umistéte podlozku nebo pénovou vrstvu. Diky tomu
budou namétené hodnoty presnéjsi.

Na standardni material naneste dostate¢né mnozstvi vazebného prvku.

Sondu pfilozte k neposkozené casti standardniho materidlu a stisknéte tlacitko
CAL

CAL NULL (£5)).

Pomalu pohnéte sondou nad oblast s prvni porusenou vazbou a sondu zde nechte
prilozenou.

Dvojitym stisknutim tlac¢itka nabidky DISP/DOTS (D) otevfete obrazovku

DOTS.

Stisknutim tlacitka STORE NEXT (tlacitko A) zaznamenejte prvni bod
(viz Obrazek 6-48 na strané 166).
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08/12/2014 12:56PM )

h 6.0 |r 100.0]

k RE-WRITE
DOT

/ ERASE DOT

ERASE ALL

SET REF

Obrazek 6-48 Zaznamenani prvniho bodu

7. Sondu pomalu presunte nad druhou porusenou vazbu a stisknutim tlacitka
STORE NEXT (tlac¢itko A) zaznamenejte druhy bod (viz Obrazek 6-49 na
strané 166).

08/12/2014 12:57PM -

h 37 |F 52.0 |

} RE-WRITE
DOT

R

ERASE DOT

ERASE ALL

SET REF

Obrazek 6-49 Zaznamenani druhého bodu

8. Sondu pomalu presurite nad treti porusenou vazbu a stisknutim tlacitka STORE
NEXT (tlacitko A) zaznamenejte tfeti bod (viz Obrazek 6-50 na strané 167).
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10.

11.

12.

08/12/2014 12:56PM )

h 24 |r 53.0 |

RE-WRITE
DOT

ERASE DOT

3

ERASE ALL

SET REF

Obrazek 6-50 Zaznamenani tietiho bodu

Sondu odlozte a stisknéte tlac¢itko ERASE (g ).

Jednim stisknutim tlacitka nabidky MAIN (‘“MWM). oteviete obrazovku
s nabidkou MAIN.

Podle potfeby upravte nastaveni ANGLE (tlacitko E) tak, aby se body v zobrazeni

XY posunuly nahoru.

Pomoc nabidky GAIN (tlacitko B) umistéte nejvyssi bod do priblizné 90 % vysky

obrazovky (viz Obrazek 6-51 na strané 167).

08/12/2014 01:.02PM

h 7.3 |F 123.0]

T FREQ
(W 255.6kHz

Obrazek 6-51 Nastaveni nejvyssiho bodu pomoci nabidky GAIN

Pouziti
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13. Dvojitym stisknutim tlacitka nabidky ALARM (@) oteviete nabidku XY ALM
1 a v nastaveni BOTTOM (tlacitko C) vyberte moznost 30 %.

@)
14. Stisknutim tlac¢itka FULL NEXT (_->) prejdéte do rezimu celé obrazovky a znovu
pomalu naskenujte oblast nad porusenymi vazbami a ujistéte se, ze body
odpovidaji signalu (viz Obradzek 6-52 na strané 168).

Obrazek 6-52 Druhé skenovani oblasti s poruSenymi vazbami

Jemné doladéni nastaveni pfistroje

1. 'V zavislosti na vasich pozadavcich miZete nastavit parametry pole s alarmem,
houkacku nebo externi houkacku (hlasitéjsi). Dalsi informace o alarmech
naleznete v kapitole ,Specifikace alarmu, konektivity a paméti” na strané 228.

2. Nastaveni naméfenych hodnot v redlném case upravte v zavislosti na vaSich
pozadavcich.

Ve vychozim nastaveni se naméfené hodnoty v redlném case zobrazi ve formé
amplitudy a faze signalu XY v realném case. Postup zmény namétenych hodnot
v realném case najdete v kapitole ,, Zobrazeni naméfenych hodnot v realném
Case” na strané 66.

Aktivace alternativniho zobrazeni

€ Stisknutim tlacitka RUN (@) miizete podle potfeby zobrazit ¢asti amplitudy
a faze v jednotlivych casovych tusecich.
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Tato reprezentace je uzitetna obzvlasté pfi kontrole materialti s proménnou
tloustkou, protoZe informace o tloustce dilu budou uvedeny v grafu s ¢astmi
amplitudy a faze (viz Obrazek 6-53 na strané 169).

97.0

Obrazek 6-53 Postup aktivace alternativniho zobrazeni amplitudy a faze

Seznam vSech parametrt (viz Obrazek 6-54 na strané 169).

ALL SETTINGS MIA & RESON

RESON

b o
PR20RY __weDium
EXT HORN OFF
DSP MODE _ XY FLY DOT
AQUT PWR OFF

FILLED SCAN ON OFF
SCANTIME  5.38ec CIRCLE

PRESS [A] FOR FIRST COL, [B] FOR SECOND COL, [E] FOR PREV.

Obrazek 6-54 Seznam vSech parametrit
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6.2 Pokrodily privodce vyvojem procest a postupu pro originalni
vyrobce zafizeni za pouziti pristroje BondMaster 600

V této Casti najdete dalsi priklady, které lze vyuzit pro vyvoj vlastnich procesti
a postupi kontroly.

6.21  Analyza frekvenéni odezvy v kompozitech z vostiny — vybér vhodné
frekvence pro provedeni inspekce za pouziti metody PC SWEPT

Rezim Pitch-Catch (PC) SWEPT pfistroje BondMaster 600 nabizi novou reprezentacni
metodu SPECTRUM. Tato reprezentace je uzitecna pro lepsi pochopeni frekvenéni
odezvy daného testovaného vzorku a pro snadnéjsi vybér provozni frekvence.

Pokyny v této casti slouZzi jako rady pro co nejlepsi vyuziti vysledka frekvencni
analyzy. Pokyny neslouzi jako pfimy navod pro pripravu inspekce, ale spise jako

upozornéni na vyznam jednotlivych parametri a proménnych.

Materidly uréené k inspekci viz Obrazek 6-55 na strané 170.

Obrazek 6-55 Materialy — Analyza frekvenc¢ni odezvy pomoci metody PC SWEPT

Tento postup vyuziva nasledujici vyrobky:
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* Standardni referenéni kompozitni materidl z vostiny: tloustka 25 mm, dvanact
3vrstvych laminatti pro horni a spodni plast, Nomexové a laminatové jadro.
Soucasti jsou dvé 25mm plochy s porusenymi vazbami, dvé 25mm plochy
s delaminaci a dvé 25mm opravené plochy. Objednaci ¢islo: CHRS-1-3 [U8860626]

e Kabel pro rezim Pitch-Catch a MIA: 1,83 m.

Objednaci ¢islo: SBM-CPM-P11 [U8800058]

¢ Sonda Pitch-Catch pro obecné vyuziti se 14mm mezerami mezi hroty. Objednaci
¢islo: S-PC-P14 [U8800601]

Pfiprava Gvodni konfigurace pfistroje BondMaster 600

1. Pripojte sondu kabelem ke konektoru sondy na pfistroji BondMaster 600.

2. Jakmile k tomu budete vyzvani, stisknutim tlac¢itka CONTINUE (tlacitko A)
potvrdte informace o sondé PowerLink.

[ POZNAMKA |
Pokud pouzivate jinou sondu nez PowerLink, pomoci tla¢itka nabidky ADV SETUP

otevrete nabidku APPL SELECT ().

3. Jako pouziti vyberte poruseni vazeb mezi plastém a jadrem u zuZzujici se
geometrie (Skin To Core Disbonds (Tapered)) a rozhodnuti potvrdte stisknutim

tlacitka \/ (viz Obrazek 6-56 na strané 171).

Skin To Core
Dishonds (Flat)

Skin To Core
Dishonds (Tapered)

DEFAULT USE KNOB TO SELECT APPLICATION,
OK TO ACCEPT, CANCEL TO ABORT

Obrazek 6-56 Pouziti ,kontrola poruseni vazeb mezi plastém a jadrem
u zuZujici se geometrie”
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4. Stisknéte jednou tlacitko nabidky MAIN (‘WMNW‘) a v nabidce SW. RATE (tlacitko
E) vyberte moznost LOW.
Béhem vyvoje procesti ¢i pouziti doporucujeme pro dosazeni nejlepsich vysledki
snizit Cetnost prachodi.

5. Podle potfeby upravte hodnotu START FREQ (tlacitko C) a STOP FREQ
(tlacitko D).

Ze zacatku doporucujeme pouzivat hodnoty v rozsahu od 5 kHz do 50 kHz.
6. Jednim stisknutim tlacitka RUN (lE]) otevrete rezim RUN SPEC+XY.
7. Opétovnym stisknutim tlacitka nabidky MAIN (”"MMM“”) otevfete obrazovku
SPECIAL.

Analyza prvnim prichodem

I DULEZITE |

V nasledujici ¢asti najdete informace o pouziti prvniho priichodu sondy pro vycisténi
zobrazeni spektra, abyste se tak pfi druhém priichodu sondy mohli zaméfit vyhradné
na uzitecné frekvence. To je dtilezité predevsim v pripad€ materialti s plastém

z laminatu nebo hliniku, protoZe ty v reakci na inspekci sondou v rezimu Pitch-Catch
vykazuji obvykle vétsi objem signalti, coz mtize byt pro frekvencni analyzu matouci.

RozliSeni uzitecnych frekvenci od neuzite¢nych (prvni prichod sondy)

1. Hroty sondy pfiloZte k neposkozené casti standardniho materialu, stisknéte

tlacitko GAIN (dB) a upravujte hodnoty GAIN, dokud se nebude signél
nachézet uvnitf ¢ar délicich pole alarmu (viz Obrdzek 6-57 na strané 173).
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08/12/2014 01:32PM )

HIV GAIN
e 1.4

Obrazek 6-57 Nasnimany signal uvnitt délicich car

CAL

2. Zvednéte sondu do vzduchu a stisknéte tladitko CAL NULL (£2)).

3. Hrot sondy pevné pridrzte u neposkozené casti standardniho materialu
REF
a stisknutim tlagitka REF SAVE ([&]) ulozte referenéni signal pozadi
(viz Obrazek 6-58 na strané 173).

08/12/2014 01:35PM )

PRB DRV
MEDIUM

Obrazek 6-58 Referencni signal pozadi

4. Vhodnou tpravou nastaveni FRQ1 TRACK (tlacitko A) nebo FRQ2 TRACK
(tlacitko B) vyberte (oznacte) az dvé konkrétni frekvence.
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Tento postup je uzite¢ny pro identifikaci rtiznych naméfenych vrcholt.

5. Pomalu naskenujte oblast nad vadami a dtikladné si prohlédnéte spektrum
frekvenci (pravé zobrazeni). Obzvlasté pak prvky tvorici amplitudu (vpravo
nahofte) [viz Obrazek 6-59 na strané 174].

[ POZNAMKA |
a) Zaméfte se na rozdily v amplitudé, spiSe nez na nejvyssi vrchol. Nejvhodnéjsi
provozni frekvence Casto nebyva ta s nejvyssim vrcholem, ale ta s nejvyssim
kontrastem mezi poskozenou a neposkozenou vazbou.

b) Pokuste se urdit nejnizsi a nejvyssi uzite¢nou frekvenci. Skute¢né uzitecné
byva casto pouze nepatrna ¢ast spektra (obvykle na spodnim konci). Pomoci
funkce znaceni frekvence vyhledejte poZadovanou hodnotu zacatku a konce
frekvence.

c) Vrcholy se zasadné lisi v zavislosti na poloze sondy a pfi skenovani proto
postupujte pomalu a v kruzich.

d) Délejte si poznamky, protoZe prace se zobrazenim spektra mtize byt slozita.

08/12/2014 01:46PM [ my

39.9kHz

_::
_:

17.0dB

PRB DRV
MEDIUM

Obrazek 6-59 Zobrazeni frekvencniho spektra (prava strana obrazovky)

6. Po urceni spodni a horni hranice stisknéte tlacitko nabidky MAIN (”“WMIW‘V)
a zjisténé hranice zadejte jako hodnoty START FREQ a STOP FREQ.
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Analyza druhym prichodem

Zaméreni na vady (druhy priichod sondy)

@ Po urceni spodni a horni hranice uzite¢ného spektra zopakujte kroky 1 az 6, ale
tentokrat se zaméfte na potencialni vady.

POZNAMKA I

a)
b)
c)

d)

e)

Pfi skenovani postupujte pomalu a v kruzich.

Poznamenejte si kazdou vadu, material, vyhodnocenou frekvenci apod.
Pokuste se zjistit spolecné frekvence, diky kterym budete schopni vyhledat
rtizné vady za riznych podminek. Univerzalni frekvence je vzdy
uprednostiiovana, protoZe je diky ni provadéni testu snadnéjsi.

Hlavnim cilem hledani nejlepsich frekvenci je ziskat moznost vytvaret si
vlastni (zjednodusené) postupy vyuzivajici metodu PC RF nebo IMPULSE.

Funkce sledovani frekvence zaznamenava polohu bodu v redlném case
podobné, jak k tomu dochdzi v rezimu PC s metodou RF/IMPULSE.

Podle signalu pro sledovani frekvence v zobrazeni XY urcete, zda pouziti
zvolenych frekvenci umozni vytvofeni zjednoduseného testu (viz
Obrazek 6-60 na strané 175).

08/12/2014 01:49PM -

Obrazek 6-60 Stopy signalu pro sledovani frekvence
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6.2.2  Urceni nejlepsi frekvence pro kontrolu vad v kompozitech z vostiny -
rezim analyzy mechanické impedance (MIA)
Diky rozsifenému frekvenénimu rozsahu BondMaster PC miizete metodu testovani
MIA pouzivat pii frekvenci az 50 kHz. V této casti jsou vysvétleny nejvhodnéjsi

provozni frekvence pro vytvoreni procesu kontroly metodou MIA.

Materidly uréené k inspekci viz Obrazek 6-61 na strané 176.

ﬂ""‘\

( “\//\)‘-

Obrazek 6-61 Materialy — vyhledani nejlepsich frekvenci pomoci metody MIA

Tento postup vyuziva nasledujici vyrobky:

¢ Standardni referencni kompozitni materidl z vostiny: tloustka 25 mm, dvanact
3vrstvych laminatti pro horni a spodni plast, Nomexové a laminatové jadro.
Soucasti jsou dvé 25mm plochy s porusenymi vazbami, dveé 25mm plochy
s delaminaci a dvé 25mm opravené plochy. Objednaci ¢islo: CHRS-1-3 [U8860626]
e Kabel pro rezim Pitch-Catch a MIA: 1,83 m.
Objednaci ¢islo: SBM-CPM-P11 [U8800058]
e Sonda MIA pro méfené pravého tthlu, 13mm hrot. Objednaci ¢islo: S-MP-3
[U8010011]

Priprava tvodni konfigurace pfistroje BondMaster 600

1. Pfipojte sondu kabelem ke konektoru sondy na pfistroji BondMaster 600.
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2. Jakmile k tomu budete vyzvani, stisknutim tlacitka CONTINUE (tlacitko A)

potvrd'te informace o sondé PowerLink.

POZNAMKA I

Pokud pouzivate jinou sondu nez PowerLink, pomoci tla¢itka nabidky ADV SETUP

otevrete nabidku APPL SELECT ().

3. Jako pouziti vyberte drobné poruseni vazeb a rozeznani opravy (Smaller

Disbonds and Repair Identification)) a rozhodnuti potvrd'te stisknutim tlacitka

\/ (viz Obrazek 6-62 na strane 177).

Smaller Dishonds and
Repair Identification

.
—
E—
e
e e |
i
—
o

DEFAULT USE KNOB TO SELECT APPLICATION,
OK TO ACCEPT, CANCEL TO ABORT

Obrazek 6-62 Drobné poruseni vazeb a rozeznani opravy

Vybér frekvence

1.

Ujistéte se, ze jste byli schopni urcit vSechny vady v referen¢nim standardnim
materialu.

CAL

PfidrZenim tladitka CAL NULL (€3)) oteviete obrazovku CAL.

Pomoci otocného volice podle potfeby upravte hranice frekvence.

Vv

BAD PART (tlacitko E) [viz Obrazek 6-63 na strané 178].
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08/12/2014 02:02PM )

CANCEL

] B
i

\ STOP FREQ
M 25.0kHz

Obrazek 6-63 Signal u mensi vady

5. Hrot sondy pfilozte k neposkozené oblasti a stisknéte tlacitko GOOD PART
(tlacitko E) [viz Obrazek 6-64 na strané 178].

08/12/2014 02:02PM -

BACK
/ \ DISPLAY
b ABS AMPL

Obrazek 6-64 Signal u neposkozené oblasti

6. Upravou nastaveni FREQ (tla&itko D) pomoci otoéného volice urcete nejvhodnéjsi
frekvenci pro vase potteby (viz Obrdzek 6-65 na strané¢ 179).
V radé pripada dokaze ptistroj BondMaster 600 zvolit nejlepsi provozni
frekvence automaticky. V nékterych komplikovan€jsich pripadech nebo

u materialt s neobvykle nejasnymi vysledky skenovani doporucujeme
frekvenci vybirat rucné.
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POZNAMKA I

a)
b)

c)

d)

Vénujte vétsi pozornost zapornym vrcholtim nez kladnym.

Pokud bude zjisténo vice vrcholti, upfednostnéte prvni vrchol nalevo pfed
ostatnimi vrcholy napravo.

Pokud si nebudete jisti, zopakujte vybér frekvence a béhem prace dbejte na
to, abyste na sondu vyvijeli vzdy stejny tlak. Pokud budou vysledky i nadale
neuspokojivé, moznou pficinou je Spatné drzeni sondy.

Pouzivani drzaku na sondu NEDOPORU(VZU]EME, protoze se tim muze
ovlivnit mechanicka impedance skenované oblasti.

08/12/2014 02:02PM [y

n BACK
\ DISPLAY
DIF AMPL

e li
FREQ
16.3kHz

Obrazek 6-65 Volba nejlepsi provozni frekvence

7. Po zajisténi uspokojivé frekvence Stisknéte tlacitko DONE (tlacitko E).

Kalibrace signall

1. Po zvoleni vhodné frekvence pfilozte sondu k neposkozené casti standardniho

CAL

materidlu a stisknéte tladitko CAL NULL ( €5)).
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2. Sondu zvednéte do vzduchu, stisknéte tlacitko nabidky MAIN (”‘MAMN'M) a upravte
nastaveni ANGLE (tlacitko E) tak, aby se bod pfesunul do horni ¢asti zobrazeni
XY (viz Obrazek 6-66 na stran€ 180).

08/12/2014 02:03PM -

h 95 |F 86.0 |

Obrazek 6-66 Uprava tihlu tak, aby se bod pfesunul smérem nahoru

3. Podle potieby stisknéte tlatitko GAIN (dlB) a upravte hodnotu GAIN tak,
aby byl bod signalu se sondou ve vzduchu vzdy viditelny na obrazovce
(viz Obrazek 6-67 na strané 181).

I POZNAMKA |

Ve frekvencnim rozsahu 10 kHz az 18 kHz vykazuji sondy MIA mimofadnou
citlivost, a je proto nutné pocitat s mnohem mensim zesilenim (napft. okolo 25 dB).
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08/12/2014 02:.04PM )

h 6.8 |r 850 |

EREQ
N 16.3kHz

ANGLE
19.0deg

Obrazek 6-67 Uprava hodnoty GAIN u bodu signalu se sondou ve vzduchu

Hrot sondy umistéte do neposkozené oblasti, stisknéte znovu tlac¢itko
CAL

CAL NULL (£3)) a pomalym skenovanim oblasti s vadami se ujistéte, ze detekce
prinasi pozadované vysledky. Podle potfeby mftiZete upravit nastaveni GAIN,
H GAIN nebo V GAIN (viz Obrazek 6-68 na strané 181).

08/12/2014 02:05PM

h 1.0 |F 345.0]

- B

Obrazek 6-68 Druhé skenovani oblasti s vadami
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7. Aplikace BondMaster PC

Aplikace BondMaster PC vam umozni manipulovat s uloZenymi daty, zachycovat
snimky obrazovky, aktualizovat software pfistroje BondMaster 600, vytvaret soubory
PDF, spoustét v piistroji pfikazy, piistroj ovladat na dalku, odemykat moZnosti
pristroje a zadlohovat/obnovit nastaveni pfistroje BondMaster 600.

Aplikace BondMaster PC ziskate na disku CD-ROM jako standardni doplnék
pristroje BondMaster 600. Aplikace umozni vasemu pocitaci komunikovat
s pristrojem BondMaster 600.

7.1 Komunikace po USB

Vychozim komunika¢nim protokolem pouzivanym pfistrojem BondMaster 600 je
USB 2.0.

7.2  Zaznamenani obrazovky pomoci aplikace BondMaster PC

Aplikace BondMaster PC vdm umozni béhem pouzivani pfistroje BondMaster 600
zachytit snimek obrazovky. Podrobnosti o zachyceni snimku obrazovky bez pouziti
aplikace BondMaster PC naleznete v kapitole ,Skryté funkce — zaznamenani
obrazovky” na strané 81.

Postup zaznamenani obrazovky pomoci aplikace BondMaster PC

1. Spustte aplikaci BondMaster PC.
2. Pomoci USB kabelu propojte pocitac s pristrojem.

3. Vnabidce Devicevyberte moznost Capture Screen (viz Obrdzek 7-1 na
strané 184).
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Otevre se dialogové okno Capture Screen (viz Obrazek 7-2 na strané 184).

BONDMASTER PC

Utilities

Misc  Help

Import from Device ’

*} Export to Device

File Manager...

Issue Command...

Remote Control...

Capture Screen...

Unlock Options...

Obrazek 7-1 Nabidka Device v aplikaci BondMaster PC

4. V dialogovém okné Capture Screen kliknéte na tlacitko Start Capture
(viz Obréazek 7-2 na strané 184).

Comanmn)

Obrazek 7-2 Dialogové okno Capture Screen
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5. Jakmile aplikace BondMaster PC zaznamend aktualni obrazovku, postupujte
nasledovné:

€ Obraz zkopirujte do schranky v pocitaci.
NEBO

Obraz ulozte na pevny disk nebo jiné pamétové zafizeni v pocitadi.
7.3  Upgrade softwaru v pfistroji

Aplikace BondMaster PC vam umoznuje vyuzit USB kabel a s jeho pomoci
aktualizovat software pfistroje BondMaster 600. Novou verzi softwaru v piistroji

je nutné nejprve stahnout z internetu nebo jiného tilozisté a ulozit jako soubor
v pocitaci.

Upgrade softwaru pfistroje BondMaster 600

1. Stisknéte dvakrat tlacitko nabidky ADV SETUP ( ).
2. Stisknutim tlacitka D oznacte nabidku ABOUT (viz Obrazek 7-3 na strané 185).

Capture Screen

05/20/2014 09:41 [~

SYSTEM
SETUP..

UNLOCK

OPTIONS..

(eaacrme] (Comtocibom) ([Csmeae) (LG

Obrazek 7-3 Nabidka ABOUT

3. Stisknutim tlacitka C oznacte nabidku UPGRADE (viz Obrazek 7-4 na
strané 186).
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UPGRADE

Obrazek 7-4 Nabidka UPGRADE

4. Pfipojte nabijecku baterii k pfistroji BondMaster 600.

Otevfe se okno, které vas informuje o pripojeni nabijecky (viz Obrazek 7-5 na
strané 186 a Obrazek 7-6 na strané 187).

UPGRADE

UPGRADE SOFTWARE

Please connect AC Charger

Obrazek 7-5 Zprava s informaci, Ze nabijecka baterii neni pfipojena
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UPGRADE L

UPGRADE SOFTWARE

Please Use Upgrade Utility on PC

Obrazek 7-6 Zprava s informaci, Ze je nabijecka baterii pfipojena

I POZNAMKA |

Aktualizaci softwaru nebude mozné spustit, dokud nebude k pfistroji
BondMaster 600 pfipojena nabijecka baterii.

5. Znabidky Utilities v aplikaci BondMaster PC vyberte moznost Upgrade

(viz Obrazek 7-7 na strané 187).
Otevte se dialogové okno Upgrade Device (viz Obrazek 7-8 na strané 188).

BONDMASTER

Utilities

Backup

Restore...
[
( Upgrade.. )

4 [ User Information

File LocatlurE

& Files

o Default User Info

Obrazek 7-7 Nabidka Utilities
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Device must be in the UPGRADE SOFTWARE Mode

Execute the following Steps
1. Press SETUP ADV Button Twice to go to SETUP 2 Menu.
2. Press D Button to select the About .. Menu,

3. Press C Button to select the UPGRADE Menu,

Srseeion
kool Deskton 8500905 2914 =

FPGA

knoll\Desktop\B600-SW\5-29-14\Beethoven_102bin

BIN Files Location: CAU:

Application File:
L VER A O.bin

FPGA File

Status:

G ) coe

Obrazek 7-8 Dialogové okno Upgrade Device

6. 'V nabidce Bin Selection dialogového okna Upgrade Device vyberte umisténi
aplikace BondMaster 600 a nakonec vyberte moznost Application a FPGA
(viz Obrazek 7-8 na strané 188).

Aktualizaci spustite kliknutim na tla¢itko Start.

Po dokonceni aktualizace pfistroj BondMaster 600 vypnéte a znovu zapnéte,
aby se aktualizace projevila.

7.4  Vytvoreni souboru PDF

Aplikace BondMaster PC vam umozni exportovat hlaSeni o inspekci na pevny disk
nebo pamétové zafizeni v pocitaci. Vytvorit miizete bud jednotlivé soubory PDF ze
zvoleného objemu dat, nebo mate moZznost exportovat vSechna data jako sérii
souborti PDF.

Pokud vyberete moznost Export All Files As Adobe Acrobat (PDF), automaticky
se oznaci vSechna ulozena data v pfistroji BondMaster 600 a vytvori se z nich
samostatné soubory PDF uloZené ve zvoleném umisténi. Na konci si mtizete
jednotlivé soubory PDF prohlédnout a vytisknout pomoci aplikace Adobe Acrobat
nebo obdobného nastroje. Pfed zahajenim exportu dat do souborti PDF je nezbytné
vybrat cilovou slozku, do které se soubory exportuji.
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Vytvoreni jednoho souboru PDF ze zvolenych dat

@ Vyberte soubor z levého podokna aplikace BondMaster PC (viz Obrazek 7-9 na
strané€ 189) a zvolte moznost Export As > PDF (viz Obrazek 7-10 na strané 189).

.. BONDMASTER PC-

File Device Utilities  Misc
) = 3 o
MO = Fat'l
File Locatl'or{:C:\Users\andrew.knoll\

4 [§ Data

& Files

4 [ User Information

I  Default User Info

Obrazek 7-9 Soubory v levém podokné aplikace BondMaster PC

{ ... BONDMASTER PC

File | Device Utilities Misc Help

MNew 3

Export All Files As Adobe Acrobat (PDF)... —— Volba pro export véech soubor(
W c e A

Expart As »——— Volba pro export jednoho souboru
x
r\“

Obrazek 7-10 Nabidka File

Exportovani vSech dat pomoci moznosti Export All Files As Adobe Acrobat (PDF)

€ V nabidce File aplikace BondMaster PC vyberte moznost Export All Files As
Adobe Acrobat (PDF) [viz Obrazek 7-10 na strané 189].
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7.5 Prikazy

Aplikace BondMaster PC podporuje vydavani jednotlivych pfikazh pro ¢teni, zapis
nebo spusténi.

Zobrazeni kompletniho seznamu prikazl

€ Vnabidce Help vyberte moznost Remote Command (viz Obrazek 7-11 na
strané 190).

Ve vychozi pocitacové aplikaci pro prohlizeni souborti PDF se otevie nové okno
se seznamem ptikazti.

. BONDMASTER PC

File Device Utilities Misc | Help

Sl A== ]
Ny ) By =~ 2‘ ( Remote Command...)
&) About.
File lea‘ior{:C:\UsErs\andrEw.kncu\l‘ - .

4 [ Datz | Image(Data) |

L5 Files
4 [ User Information

I 4 Default User Info

Obrazek 7-11 Vybér vzdaleného piikazu

Vydani vzdaleného prikazu

1. 'V nabidce Device vyberte moznost Issue Command (viz Obrazek 7-12 na
strané 191).

Otevre se dialogové okno Issue Command (viz (Obrazek 7-13 na strané 191).
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BONDMASTER

Utilities ~ Misc

Help

Import from Device 3

*} Export to Device

File Manager...

Issue Command...

Remote Control...

Capture Screen...
Unlock Options...

Obrazek 7-12 Nabidka Device — vydani piikazu

2. 'V dialogovém okné Issue Command zadejte pozadovany prikaz
(viz Obrazek 7-13 na strané 191).

Enter a Command

| FR1?

Result

1.0MHz
OK

l Send ; Clear Close

Obrazek 7-13 Dialogové okno Issue Command
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[ POZNAMKA |
Vydat lze prikaz ke cteni (R), zapisu (W) nebo spusténi (X). Tabulka 5 na strané 192
obsahuje seznam prikazi a formatd, ve kterych je nutné piipady vydavat.

3. 'V dialogovém okné Issue Command kliknéte na tlacitko Send (viz Obrazek 7-13
na strané 191).

NEBO
Stisknéte klavesu Enter na pocitacové klavesnici.

Postup pouzivani vzdalenych ptikazti pro pfistroj BondMaster 600:

¢ Ptikazy ke ¢teni (R) kon¢i symbolem ,,?”
Napt. ANG?

e Prikazy pro zapis (W) obsahuji symbol ,,=” nasledovany hodnotou bez mezer
Napt. ANG=45

¢ Ptikaz ke spusténi (X) obsahuje pouze samotny piikaz
Napt. DLB

[ POZNAMKA |

Vsechny piikazy kon¢i zalomenim fadku a vytvofenim nového fadku (,, \r\n").
Veskeré mezery u piikazu pro zapis je nutné nahradit podtrzitkem. Naptiklad
»FRQ_NEG” namisto ,, FRQ NEG”.

Tabulka 5 Vzdalené prikazy pro piistroj BondMaster 600

Rozsah / platné fetézce
Piikaz Popis R/W/X
Min. Max.
ADW Dwell pro alarm R/W 0,000 10,000
ANG Uhel 1 R/W 0,000 359,900
ANI Nartist pro thel R 0,100 Neni
k dispozici
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Tabulka 5 Vzdalené prikazy pro piistroj BondMaster 600 (pokracovdni)

ASE Vymazani R/W ON/OFF
prichodu

AST Auto. ¢as R/W 0,005 10,000
prachodu

AUE Auto. vymazani R/W ON/OFF
po Null

ALC Podminky R ON/OFF
alarmu

ALMXY1 Alarm, typ 1 R/W | OFF/FRQ_NEG/FRQ _POS

ALMXY1SHAPE Alarm, tvar 1 R/W | BOX/SECTOR/CIRCLE

ALMXY1BTOP Pole alarmu 1, R/W 0,0 100,0
nahore

ALMXY1BBOT Pole alarmu 1, R/W 0,0 100,0
dole

ALMXY1BLEFT Pole alarmu 1, R/W 0,0 100,0
vlevo

ALMXY1BRIGHT Pole alarmu 1, R/W 0,0 100,0
vpravo

ALMXY1SIDIA Alarm 1, vnitini R/W 7,0 263,0
pramér sektoru

ALMXY1SODIA Alarm 1, vnéjsi R/W 7,0 263,0
primeér sektoru

ALMXY1SSANG Alarm 1, R/W 0,0 359,0
pocatecni tthel
sektoru

ALMXY1SEANG Alarm 1, koncovy R/W 0,0 359,0
uhel sektoru
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Tabulka 5 Vzdalené prikazy pro piistroj BondMaster 600 (pokracovdni)

ALMXY1CRAD Alarm 1, polomér R/W 0,0 50,0
kruhu

ALMXY1CHOR Alarm 1, kruh — R/W 0,0 99,5
vodorovné

ALMXY1CVER Alarm 1, kruh — R/W 0,0 99,5
svisle

ALMXY2 Alarm, typ 2 R/W | OFF/FRQ_NEG/FRQ _POS

ALMXY2SHAPE Alarm, tvar 2 R/W | BOX/SECTOR/CIRCLE

ALMXY2BTOP Pole alarmu 2, R/W 0,0 100,0
nahore

ALMXY2BBOT Pole alarmu 2, R/W 0,0 100,0
dole

ALMXY2BLEFT Pole alarmu 2, R/W 0,0 100,0
vlevo

ALMXY2BRIGHT Pole alarmu 2, R/W 0,0 100,0
vpravo

ALMXY2SIDIA Alarm 2, vnitini R/W 7,0 263,0
prumér sektoru

ALMXY2SODIA Alarm 2, vnéjsi R/W 7,0 263,0
pramér sektoru

ALMXY2SSANG Alarm 2, R/W 0,0 359,0
pocatecni tithel
sektoru

ALMXY2SEANG Alarm 2, koncovy R/W 0,0 359,0
tthel sektoru

ALMXY2CRAD Alarm 2, polomér R/W 0,0 50,0
kruhu
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Tabulka 5 Vzdalené pfikazy pro piistroj BondMaster 600 (pokracovdni)

ALMXY2CHOR Alarm 2, kruh — R/W 0,0 99,5
vodorovné

ALMXY2CVER Alarm 2, kruh - R/W 0,0 99,5
svisle

ALMSCN Alarm, typ: R/W OFF/FRQ_NEG/FRQ_POS
skenovani

ALMSCNCHN Alarm, kanal R/W Neni Neni
skenovani k dispozici | k dispozici

ALMSCNTOP Alarm, skenovani R/W Neni Neni
nahore k dispozici | k dispozici

ALMSCNBOT Alarm, skenovani R/W Neni Neni
dole k dispozici | k dispozici

ALMSPC Alarm, typ: R/W | OFF/FRQ_NEG/FRQ POS
spektrum

ALMSPCCHN Alarm, kanal R/W | AMPLITUDE/PHASE
spektra

ALMSPCTOP Alarm, spektrum R/W 0,0 100,0
nahore

ALMSPCBOT Alarm, spektrum R/W 0,0 100,0
dole

ALMSPCLEFT Alarm, spektrum R/W 0,0 100,0
vlevo

ALMSPCRIGHT Alarm, spektrum R/W 0,0 100,0
vpravo

ALMR Alarm, typ: RF R/W | OFF/FRQ_NEG/FRQ POS

ALMRFTOP Alarm, RF nahote R/W 0,0 100,0

ALMRFBOT Alarm, RF dole R/W 0,0 100,0
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Tabulka 5 Vzdalené prikazy pro piistroj BondMaster 600 (pokracovdni)

BAT Odhadovana R 0 100
kapacita baterie
BATT Odhadovana R 0 100
kapacita baterie
BCP Pripojena R TRUE/FALSE
nabijecka baterii
BMP Snimek X Neni Neni
obrazovky k dispozici | k dispozici
CCT Cas zachyceni R/W 2,5 120,0
CDM Rezim obrazovky R/W ABS_AMPL, ABS_PHAS,
kalibrace DIF_AMPL nebo
DIF_PHAS
CLB Jas barev R/W 0, 25, 50, 75, 100
CSH Barevné schéma R/W DEFAULT, OUTDOORS,
RED, GREEN, BLUE,
PINK, CLASS, OFFICE
CNL Nastaveni R/W OFF/0,2 Hz/0,5 Hz/1,0 Hz
nepretrzité
hodnoty Null
CTE Cas do vymazani R/W 0,0 60,0
obrazovky
CYC Cykly R/W 1 10
DAL Umisténi dat R/W 1 Poc.
zaznamu
v datalogg
eru
DAN Nazev dat R/W Platny nazev

v dataloggeru
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Tabulka 5 Vzdalené prikazy pro piistroj BondMaster 600 (pokracovdni)

DAS Nahrat/stahnout R Neni Neni
pouze data k dispozici | k dispozici
DAT Datum na R MM/DD/RRRR
hodinach DD/MM/RRRR Zavisi na
nastaveni systému
DAY Den R/W 1 31
DCM Rezim zdznamu R/W INSTANT/DELAYED
DEF Stav dat — zpét R Neni Neni
k dispozici | k dispozici
DLB Zaloha X Neni Neni
dataloggeru k dispozici | k dispozici
DLR Obnoveni X Neni Neni
dataloggeru k dispozici | k dispozici
DSC Popis sondy R Retézec s popisem sondy
Powerlink
DLRC Pocet zaloznich R 0 502
souborti na
externi SD karté
ERS Vymazani X Neni Neni
obrazovky k dispozici | k dispozici
EXH Externi houkacka | R/W ON/OFF
FILEREADXML?\2 Nacteni souboru R Neni Neni
ve formatu XML k dispozici | k dispozici
z tloustkoméru
FILEWRITEXML=\2 Zapis souboru Y Neni Neni
XML do k dispozici | k dispozici
tloustkoméru
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Tabulka 5 Vzdalené prikazy pro piistroj BondMaster 600 (pokracovdni)

F1T Sledovani R/W OFF nebo hodnota mezi
frekvence 1 pocatecni a koncovou
frekvenci
F2T Sledovani R/W OFF nebo hodnota mezi
frekvence 2 pocatecni a koncovou
frekvenci
FLO Spodni priichod R/W 10,0 2500,0
frekvenci
FRQ Frekvence 1 R/W 10 12000000
FRZ Zastaveni X Neni Neni
displeje k dispozici | k dispozici
FSpP Konecna R/W | PC(RF): 1,0-50,0
frekvence SWEPT: 5,0-100,0
MIA: 1,0-10,0
RESON: 1,0-500,0
FST Pocatecni R/W | PC(RF): 1,0-50,0
frekvence SWEPT: 5,0-100,0
MIA: 1,0-10,0
RESON: 1,0-500,0
GMD Rezim R/W | PC_(RF)
tloustkomeéru PC_SWEPT
MIA
RESON
GN1 Zesileni R/W 0,0 100,0

frekvence 1
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Tabulka 5 Vzdalené prikazy pro piistroj BondMaster 600 (pokracovdni)

GRT Typ miizky R/W | OFF
10x10
FINE
COARSE
WEB
GTP Poloha brany R/W | AUTO nebo 0-7920,0
GIT Typ brany R/W | SINGLE
DUAL
GAGECONFIGDATE | Datum doruceni R MM/DD/RRRR
tloustkoméru
GAGEINITDATE Datum prvniho R MM/DD/RRRR
zapnuti
tloustkoméru
HGN Frekvence 1, R/W 0,0 100,0
horni zesileni
HPO Horizontalni R/W -16 116
poloha
HR. Hodiny R 0 23
HRN Hlasitost R/W ON/OFF
houkacky alarmu
HWV Verze hardwaru R DxDDDD, kde D je 0-9, A-
F
HW Verze hardwaru R DxDDDD, kde D
je 0-9, A-F
ISN Vyrobni ¢islo R Neni Neni
pfistroje k dispozici | k dispozici
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Tabulka 5 Vzdalené prikazy pro piistroj BondMaster 600 (pokracovdni)

KEY Prikaz pro A MAIN/DISPLAY/ALARM
tlacitko /MEMORY/SETUP/NUL/
ERASE/ SAVE/FREEZE/
AUTO-LIFT/REF/GAIN/
RUN/ENTER/ESCAPE/
NEXT/ FULL_NEXT/
A/B/C/D/E
KNOB Piikaz pro oto¢ny W CCW/CW/UP/DOWN
voli¢
KER Vymazani X Neni Neni
obrazovky k dispozici | k dispozici
LAN Jazyk R/W | GERMAN/JAPANESE/
CHINESE/RUSSIAN/
SWEDISH/ITALIAN/
PORTUGUESE/
NORWEGIAN/
HUNGARIAN/POLISH/
DUTCH/ CZECH
LDN Umisténi R Max. pocet souborti
poslednich
vyplnénych dat
LPN Umisténi R Max. pocet soubort
poslednich
vyplnénych dat
LNS Stav Powerlink R Neni Neni
k dispozici | k dispozici
MIN Minuty R/W 0 59
MON Meésic R/W 1 12
Ttida sondy R Retézecs popisem tfidy
Powerlink
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Tabulka 5 Vzdalené prikazy pro piistroj BondMaster 600 (pokracovdni)

MPD Rezim sondy R Retézecs popisem reZimu
Powerlink

MPS Vyr. €. sondy R Retézecs vyrobnim &slem
PowerLink

NAM Nazev pfistroje R B600/B600M

OPTIONSKEY Nastaveni tlacitka 4 Retézec s platnym kédem
Option

PCM Bod Radix R/W | PERIOD (.)/COMMA (,)

PDR Pohon sondy R/W LOW/MEDIUM/HIGH

PEF Stav programu R Neni Neni

k dispozici | k dispozici

PGL Umisténi R Nazev vybraného
programu souboru

PGM Odeslani/stazeni R/W Neni Neni
programu k dispozici | k dispozici

PGN Nézev programu R/W | Nazev vybraného

souboru

PRE Predzesilovac R/W ON/OFF

POWERUP Celkové délka R Cislo
pouzivani

PRINTSCREEN Snimek R Neni Neni
obrazovky k dispozici | k dispozici

REC Zaznam R/W 0,1 60,0

RDI Proud v baterii R Neni Neni
pristroje k dispozici | k dispozici
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Tabulka 5 Vzdalené prikazy pro piistroj BondMaster 600 (pokracovdni)

RDV

Napéti baterie
piistroje

Neni
k dispozici

Neni
k dispozici

RLK

Zamek

ON/OFF

RT1

Typ méfeni 1

R/W

OFF
AMP_VMAX
VP-P

HP-P

Phase
Amp_p-p

RT2

Typ méfeni 2

R/W

OFF
AMP_VMAX
VP-P

HP-P

Phase
Amp_p-p

RL1

Poloha méfeni 1

R/W

TOP_LEFT
TOP_RIGHT
LEFT
RIGHT
BOT_CNTR
BOT_RIGHT

RL2

Poloha méfeni 2

R/W

TOP_LEFT
TOP_RIGHT
LEFT
RIGHT
BOT_CNTR
BOT_RIGHT
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Tabulka 5 Vzdalené prikazy pro piistroj BondMaster 600 (pokracovdni)

RUNTIME Celkova délka R Neni Neni
béhu k dispozici | k dispozici
SCT Cas skenovani R/W Neni Neni
k dispozici | k dispozici
SEC Sekundy R/W 0 59
SNO Vyrobni ¢islo R XXX XXX X-
tloustkomeéru XXXX, kde X je 0-9, A-F
SRT Cetnost R/W | LOW
prichodu MEDIUM
HIGH
SW Verze softwaru R Neni Neni
k dispozici | k dispozici
TIM Cas na hodinach R XX:XX
TGT Poloha brany R/W 0 59
TMD ReZim sledovani R/W DOT/BOX
TMW Casové okno R/W ON/OFF
UIl Informace R/W Max. 40 znakt bez mezer
o uzivatelil Namisto mezer pouzivejte
znaky ,{"
Ul2 Informace R/W Max. 40 znakt bez mezer
o uzivateli 2 Namisto mezer pouzivejte
znaky ,{"
Ul3 Informace R/W Max. 40 znak bez mezer

o uzivateli 3

Namisto mezer pouzivejte
znaky ,{*
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Tabulka 5 Vzdalené prikazy pro piistroj BondMaster 600 (pokracovdni)

Ul4 Informace R/W Max. 40 znakt bez mezer
o uZzivateli 4 Namisto mezer pouzivejte
znaky ,,{"
Ul5 Informace R/W Max. 40 znakt bez mezer
o uzivateli 5 Namisto mezer pouZivejte
znaky ,{*
Ul6 Informace R/W Max. 40 znakt bez mezer
o uzivateli 6 Namisto mezer pouZzivejte
znaky ,{*
18] V4 Informace R/W Max. 40 znak( bez mezer
o uzivateli 7 Namisto mezer pouzivejte
znaky ,{“
UI8 Informace R/W Max. 40 znakt bez mezer
o uzivateli 8 Namisto mezer pouzivejte
znaky ,{"
uI9 Informace R/W Max 40 znakt bez mezer
o uzivateli 9 Namisto mezer pouzivejte
znaky ,,{"
UI10 Informace R/W Max 40 znakt bez mezer
o uzivateli 10 Namisto mezer pouzivejte
znaky ,,{"
UIl1l Informace R/W Max 40 znakti bez mezer
o uzivateli 11 Namisto mezer pouZzivejte
znaky ,,{"
UI12 Informace R/W Max 40 znakti bez mezer

o uzivateli 12

Namisto mezer pouzivejte
znaky ,,{"
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Tabulka 5 Vzdalené prikazy pro piistroj BondMaster 600 (pokracovdni)

UI13 Informace R/W Max 40 znakt bez mezer
o uzivateli 13 Namisto mezer pouzivejte
znaky ,,{"
Ull4 Informace R/W Max 40 znakt bez mezer
o uzivateli 14 Namisto mezer pouZzivejte
znaky ,{"
UI15 Informace R/W Max 40 znakt bez mezer
o uzivateli 15 Namisto mezer pouZzivejte
znaky ,{"
VAP Perzistence R/W 0,0 10,0
proménné
VER Verze softwaru R Neni Neni
k dispozici | k dispozici
VGN Frekvence 1, R/W 0,0 60,0
vertikalni zesileni
VPO Vertikalni poloha R/W 0 100
VER_PIC Verze PIC R Neni Neni
k dispozici | k dispozici
WD1 Sitka 1 R/W 360 10000
YR Rok R/W 2013 2100

4

7.6 Dalkoveé ovladani

Aplikace BondMaster PC umoznuje ovladat pristroj BondMaster 600 na dalku. To je
uzite¢né obzvlasté v pfipadech, kdy pfistroj pouzivate v nebezpecném prostiedi (jako
je napf. komora stinéna pfed jadernym zafenim) nebo pro potteby Skoleni.
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Funkci dalkového ovladani muzZete v aplikaci BondMaster PC zapnout kliknutim na
tlacitko Remote Control v nabidce Device (viz Obrazek 7-12 na strané 191).

V dialogovém okné Remote Command aplikace se nasledné otevfe celni pohled na
pristroj BondMaster 600 véetné ovladacich tlacitek a obrazovky. Piistroj mtzete
ovladat stejné, jako byste ho méli pfimo pred sebou (viz Obrazek 7-14 na strané 206).

[ POZNAMKA |
Obrazovku s pohledem na pristroj oteviete kliknutim na tla¢itko Refresh Screen
v dialogovém okné Remote Command (viz Obrazek 7-14 na strané 206). Ke kontrole

vzdalenych vstupti mizete pouzivat obrazovku pristroje BondMaster 600 nebo
externi monitor.

. Remote Command

OLYMPUS

05/20/2074 05:41AM

B8 00 P 00 |

EREQ
10.0kH:
BEGAIN
50.0dB
WIDTH
2000u:

GATE

AUTO

RF DISPLAY
RF

Command Sendl:

Refresh Screen
Status:

Clear | Close |

Obrazek 7-14 Dialogové okno Remote Command
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Funkce otoéného voli¢e héhem pouzivani dalkového ovladani

V rezimu dalkového ovladani je oto¢ny voli¢ rozdélen na dvé ¢asti. Kliknutim na
horni polovinu otocného voli¢e hodnoty zvysite a kliknutim na spodni polovinu je
snizite (viz Obrazek 7-15 na strané 207).

Obrazek 7-15 Funkce otoéného volice

7.7  Spravce souborl

Spravce souborti v aplikaci BondMaster PC vam umoZzni pfejmenovat, odstranit nebo
vyvolat soubory ulozené v pfistroji BondMaster 600.

Otevieni spravce soubor(

€ Znabidky Device v aplikaci BondMaster PC vyberte moznost File Manager
(viz Obréazek 7-16 na strané 208).
Otevfe se dialogové okno Manage File (viz Obrazek 7-17 na strané 208).
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| BONDMASTER PC

Utilities ~ Misc

Help

Import from Device

*-; Export to Device

File Manager...

Issue Command...

Remote Control...

Capture Screen...
Unlock Options...

3

=

=
=

[

Obrazek 7-16 Piikaz File Manager

File List:

(Create Date Mode |

File Name

11/08/2013 10:30a
01/13/2013 07:29p EDDY

"

Refresh ile List | [ Delete | [ Remame || Recall || Close |

Obrazek 7-17 Dialogové okno Manage File

K dispozici jsou vam nasledujici funkce:

— Delete — odstranéni soubort1 z pfistroje BondMaster 600.

— Rename - pfejmenovani souborti v pfistroji BondMaster 600 (uzitecné
predevsim v pfipadé€, Ze chcete soubory pojmenovat s ohledem na souvisejici

kontrolu nebo zakaznika).

— Recall - vyvolani souboru v pfistroji BondMaster 600.
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— Refresh File List — opétovné nacteni seznamu souborti v aplikaci

BondMaster P

C.

Odstranéni souboru z pfistroje BondMaster 600

1. 'V dialogovém okné Manage File vyberte soubor, ktery chcete odstranit,
a kliknéte na tlacitko Delete (viz Obrazek 7-17 na strané 208).

V nové otevieném dialogovém okné Confirmation potvrdte rozhodnuti odstranit
soubor z piistroje (viz Obrazek 7-18 na strané€ 209).

2. Kliknutim na tlacitko Yes odstranéni potvrdite.

NEBO

Kliknutim na tlac¢itko No odstranéni zamitnete.

I POZNAMKA

Pokud kliknutim na tlac¢itko Yes potvrdite odstranéni v dialogovém okné
Confirmation, odstranéni souboru bude trvalé a nevratné.

1929 26

B Manage file [E=SEE=C
| File List:

File Name (Create Date Mode
| 10_30_00 11/08/2013 10:30a EDDY

01/13/2013 07:29p EDDY

Confirmation

||

Are You Sure You Want to DELETE the Selected File on the Device?

Yes No

n

] »

Refresh File List__ | [ Delete | [ Rename || Recall |[ Close |

Obrazek 7-18 Dialogové okno Confirmation pro potvrzeni odstranéni souboru
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Prejmenovani souboru v pristroji BondMaster 600

1. V dialogovém okné Manage File vyberte soubor, ktery chcete pfejmenovat,
a kliknéte na tlac¢itko Rename (viz Obrazek 7-17 na strané 208).

Otevfe se dialogové okno Rename (viz Obrazek 7-19 na strané 210).

B -‘

New Name:

f10_30.00

Cancel ‘

Obrazek 7-19 Dialogové okno Rename

2.V dialogovém okné Rename zadejte novy nazev souboru.

Ve vychozim nastaveni pristroj BondMaster 600 kazdy nazev souboru doplni
o ¢asovy udaj ve formatu HH_MM_SS (hodiny, minuty, sekundy).

3. Kliknutim na tlacitko OK uloZite novy nazev souboru.

Vyvolani souboru v pristroji BondMaster 600

1.V dialogovém okné Manage File vyberte soubor, ktery chcete vyvolat, a kliknéte
na tlacitko Recall (viz Obrazek 7-17 na strané 208).

V nové otevieném dialogovém okné Confirmation potvrdte rozhodnuti vyvolat
vybrany soubor (viz Obrazek 7-20 na strané 210).

Are You Sure You Want to RECALL the Selected File on the Device?

e

Obrazek 7-20 Zprava s zadosti o potvrzeni vyvolani

2. Kliknutim na tlacitko Yes vyvolani potvrdite.
NEBO

Kliknutim na tlac¢itko No vyvolani zamitnete.
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[ POZNAMKA |
Pokud kliknutim na tlacitko Yes vyvolate soubor ulozeny v zafizeni, dojde k prepsani
predchoziho nastaveni. Tuto akci nelze vratit zpét.

Opétovné nacteni seznamu programovych soubort

€ V dialogovém okné Manage File kliknéte na tlacitko Refresh File List (viz
Obrazek 7-17 na strané 208).

7.8  Odemknuti funkci

Aplikace BondMaster PC nabizi moznost upgradovat software pfistroje
BondMaster 600 vlozenim licencniho klice, ktery si miZete zakoupit od spolecnosti
Evident. VSechny modely pfistroje BondMaster 600 vyuzivaji stejny hardware
schopny nabidnout veskeré funkce. Funkce pfistroje muzete jednoduse upgradovat
pomoci nabidky Unlock Options v aplikaci BondMaster PC (neni tedy nutné

s zadosti o upgrade posilat pfistroj do servisu).

Postup odemknuti funkci

1. Znabidky Device v aplikaci BondMaster PC vyberte moznost Unlock Options
(viz Obrazek 7-21 na strané 212).

Otevre se dialogové okno Unlock Options (viz Obrazek 7-22 na strané 212).
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... BONDMASTER PC

File | Dewvice | Utilities Misc Help

Ty Import from Device 3
4; Export to Device

File Manager...

T T

Issue Command...

Remote Control...

Capture Screen...
Unlock Options...

m

Obrazek 7-21 Piikaz Unlock Options

2.V dialogovém okné Unlock Options zadejte licencni kli¢ a kliknéte na
tlacitko OK.

Enter a License Key to unlock instrument options:

Serial #013C-20AF-50CS-DEST |

Obrazek 7-22 Dialogové okno Unlock Options

3. DPfistroj BondMaster 600 vypnéte a znovu zapnéte.

Po restartu budou funkce pfistroje BondMaster 600 odemceny a pfipraveny
k pouziti.

7.9 Zaloha

Aplikace BondMaster PC vdm umoznuje soubory z p¥istroje BondMaster 600
jednoduse zalohovat a klonovat. Soubor se zalohou se uklada externé na pamétovou
kartu microSD zalohovaného pfistroje BondMaster 600.
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Postup zalohovani pfistroje BondMaster 600

1. Ujistéte se, Ze jste do pfistroje BondMaster 600 vlozili kartu microSD

(viz Obrazek 7-23 na strané 213).

Karta microSD

1 Slot pro kartu
microSD

Obrazek 7-23 Umisténi karty microSD

2. Znabidky Utilities v aplikaci BondMaster PC vyberte moZnost Backup

(viz Obrazek 7-24 na strané 213).

Otevfe se dialogové okno Backup (viz Obrazek 7-25 na strané 214).

. BONDMASTER PC

File  Device |Utilities | Misc Help
Ty Q; = ( Backup )
Restore...
File LDcatI'DI":C:\ oc
u de...
4 [§ Data e Da
5 Files

Ve Tefemn~bimn

Obrazek 7-24 Prikaz Backup
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3. 'V dialogovém okné Backup kliknéte na tlacitko Start.

Click the Start Button to Start the Backup Process.

Start | Close |

Obrazek 7-25 Dialogové okno Backup (zacatek)

4. Po otevieni dialogového okna Confirmation (viz Obrazek 7-26 na strané 214)
muzete kliknutim na tlac¢itko OK zahdjit proces zalohovani.

Confirmatiol

WARNING: Backup will save all the Files from this Device te the 5D Card.

To BACKUP this Device. Click OK, To Quit, Click Cancel.

Obrazek 7-26 Dialogové okno Confirmation pro potvrzeni zalohovani

5. Jakmile bude zaloha dokoncena, kliknéte na tlacitko Close (viz Obrazek 7-27 na
strané 214).

Backup Completed: 19 File(s) are backup.

L) |

Obrazek 7-27 Dialogové okno Backup (konec)

7.10 Obnoveni

Aplikace BondMaster PC umoziiuje jednoduse obnovit a klonovat soubory z pfistroje
BondMaster 600 za pomoci dfive vytvofeného souboru se zalohou ulozeného na
externi pamétové karté microSD pfistroje. Soubor se zalohou se uklada mimo interni
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ulozisté pfistroje, abyste s jeho pomoci mohli podle potteby pfepsat (nahradit) jeho
interni verzi. Soubory z pfistroje je také mozné s pouzitim téchto zaloh klonovat
a vytvorit tak pfesnou kopii, kterou lze pfenaset mezi rtiznymi pfistroji.

Postup obnoveni soubort v pfistroji BondMaster 600

1.

3.

Uijistéte se, Ze jste do pfistroje BondMaster 600 vlozili kartu microSD
(viz Obrazek 7-23 na strané 213).

Z nabidky Utilities v aplikaci BondMaster PC vyberte moznost Restore
(viz Obrazek 7-28 na strané 215).

Otevre se dialogové okno Restore (viz Obrazek 7-29 na strané 215).

NDMASTER PC

Device | Utilities

L2 BO

File
Ty Q; = Backup

—_—
-
File Location: 2, oc

Upgrade...

4 [§ Data

& Files H

4 2 e Trfarmaatinn

Obrazek 7-28 Piikaz Restore

V dialogovém okné Restore kliknéte na tlacitko Start.

Click the Start Button to Start the Restore Process.

Start | Close |

Obrazek 7-29 Dialogové okno Restore (zacatek)

Po otevfeni dialogového okna Confirmation (viz Obrazek 7-30 na strané 216)
muzete kliknutim na tlacitko OK zahdjit proces obnoveni.
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e . ==

'WARNING: Restore will erase all Data on this Device. Device will be Shutdown
After Restore.

| 7o Restore the Device. Click 0K, To Qut, Click Cancel.

P

Obrazek 7-30 Dialogové okno Confirmation pro potvrzeni obnoveni

I POZNAMKA |

Béhem obnovy souborti dojde k vymazani veskerého obsahu interni paméti a jeho
nahrazeni soubory z externi karty microSD.

5. Jakmile bude obnoveni dokonceno, kliknéte na tlacitko Close (viz Obrazek 7-31

na strané 216).

Restore Completed 16 File(s)

Close |

Obrazek 7-31 Dialogové okno Restore (konec)
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8. Udrzba a feseni problémd

Elektronicky pfistroj BondMaster 600 pro testovani tloustky kompozit je diky své
primyslové kvalité schopen fungovat bez potteby rozsahlé udrzby. Vétsinu postuptt
feSeni problémt a udrzby miize provadét samotny uzivatel. Pokud vSak problém
pretrvava, obratte se na spolecnost Evident a vyzadejte si poskytnuti technické

podpory.
8.1  Lithium-iontova baterie

Zabéznych provoznich podminek je mozné pfistroj BondMaster 600 napajet z baterie
po dobu alesponi 8 hodin bez nabijeni (standardni pracovni vyuZiti). Snizujici se stav
baterie je vyjadfen jako procentudlni hodnota zbyvajici zivotnosti na indikatoru
baterie. Je-li jiz iroven nabiti baterie nedostate¢na, pristroj BondMaster 600 se
automaticky vypind, aby bylo zabranéno posSkozeni baterie. Baterii dobijejte za
pouziti nabijecky a sitového kabelu dodavaného spolecné s pristrojem.

Nabijeni baterie

Indikator nabijecky/adaptéru (LED dioda) se béhem nabijeni baterie rozsviti cervené
a po uplném dobiti baterie zacne svitit zelené. Nabijeni trva pfiblizné dvé az tri
hodiny.

Vyména baterie

Vymeénné baterie ztraceji svoji schopnost udrzovat plnou troven nabiti po n€kolika
stovkach nabijecich cyklii. Dalsi informace o vlozeni a vymeéné baterie najdete
v kapitole , Lithium-iontova baterie” na strané 42 a , Alkalické baterie” na strané 43.
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Likvidace baterie

Baterie je nezbytné zlikvidovat v souladu s mistnimi zakony (viz , Dtilezité informace
— prectéte si je pfed pouzitim” na strané 11).

8.2 Péce o sondu a jeji diagnostika

Pokud se s nimi zachazi spravné, sondy pristroje BondMaster 600 jsou spolehlivé
a odolné:

e Chrante sondy pred padem na tvrdé povrchy.

¢ NenardZejte do sond Zadnymi pfedmeéty.

® Mezi rezonancni sondy a kontrolovany povrch vzdy vkladejte teflonovou pasku.
Mimo prodlouzeni zivotnosti sondy se zaroven usnadni jeji pouzivani.

* U sond pro rezim Pitch-Catch je vhodné jejich aktivni a stabiliza¢ni hroty
pravidelné kontrolovat a ménit (obzvlasté u sond s odjimatelnymi aktivnimi

hroty).
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Priloha A: Specifikace

V této ptiloze najdete specifikace pfistroje BondMaster 600.
A1 Vseobecné specifikace a specifikace provozniho prostredi

Tabulka 6 na strané 219 obsahuje vSeobecné specifikace a specifikace provozniho
prostredi

Tabulka 6 Vseobecné specifikace a specifikace provozniho prostfedi

Kategorie Parametr Hodnota
Pouzdro Celkové rozméry (Sitka |236 mm x 167 mm x 70 mm (9,3 in. x 6,57 in. x
pfistroje x vyska x hloubka) 2,761in.)
Hmotnost 1,70 kg (3,75 Ib)vcetné lithium-iontové baterie
Dalsi Pasek na ruku a Stitek na zadni strané s pokyny
(z vyroby)
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Tabulka 6 V3eobecné specifikace a specifikace provozniho prostiedi (pokracovini)

Kategorie Parametr Hodnota
Podminky Provozni teplota -10 °C az 50 °C (50 °F az 122 °F)
plc()u]itfelnostl V' | Skladovaci teplota S bateriemi: 0 °C az 50 °C (32 °F az 122 °F)
okomim Bez baterit: -20 °C az 70 °C (-4 °F az 158 °F)
prostredi
Kryti IP Splnuje pozadavky na kryti IP66
Podrobeno zkouskam | Metoda 516.6, proces 1V, 26 vystaveni padu,
odolnosti proti padu pfepravni podoba (ru¢ni a pfenosné pristroje)
Zkouska odolnosti proti | Metoda 516.6, proces I,
nérazu a) rucni a prenosné pristroje, 6 cyklt v kazdé ose,
15 g, 11 ms polovicni sinusoida, nebo
b) pfistroje pripravené, v drzaku/stolni, naraz o sile
40 G do tfi stran (jednou na kazdou stranu).
Zkouska vibraci Metoda 514.6, proces I, pfiloha C, obrazek 514.6C5,
obecné vystaveni: 1 hodina v kazdé ose
Vybusné prostredi Bezpecné pouzivani dle definice tfidy I, divize 2,
skupiny D organizace National Fire Protection
Association [NFPA 70], clanek 500; testovani
pomoci MIL-STD-810F, metoda 511.5, proces I.
Baterie Model baterie 600-BAT-L-2 (Li-ion) [U8760058]
Typ baterie Jedna nabijeci lithium-iontova baterie nebo
alkalicka AA baterie (v drzdku na 8 clankt)
Skladovaci teplota 0°C az 50 °C (32 °F az 122 °F) pfi 80 % relativni
baterie vlhkosti

Doba nabijeni baterie

4 hodiny pomoci interniho nabijece nebo
pridavného nabijece baterie

Vydrz baterie

Mezi 8 a 9 hodinami

Rozméry baterie (Sifka x
vyska x délka)

Priblizné 58,9 mm x 22,3 mm x 214,6 mm (2,4 in. x
0,9in. x 8,51in.)

Externi zdroj
stejnosmérného
proudu

Vstupni stejnosmérné
napéti

24V ss. (60 W)

Stejnosmérny konektor

Kruhovy, pramér koliku 2,5 mm, na stfedu kladny
pol

Zdroj stejnosmérného
proudu, externi
(doporuceny model)

EP-MCA-X, kde , X" znaci typ sitového kabelu
(viz Tabulka 16 na strané 232)
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Tabulka 6 V3eobecné specifikace a specifikace provozniho prostiedi (pokracovini)

Kategorie Parametr Hodnota
Obrazovka Rozméry (Sitka x 117,4 mm x 88,7 mm, 146,3 mm (4,62 in. x 3,49 in.,

vyska x thlopricka) 5,76 in.)

Rozliseni 640 x 480 pixeltt (VGA)

Pocet barev 256

Typ Barevny transflektivni displej LCD (displej z
tekutych krystali) s pInym rozliSenim VGA (640 =
480 pixeltr)

Pozorovaci thly Horizontalni: —80° az +80°
Vertikalni: -80° az 80°

Rezimy obrazovky Normalni nebo cela obrazovka

Mrizka a nastroje Na vybeér z 5 mfizek (OFF, 10 x 10, FINE, COARSE

obrazovky a WEB) a uzivatelem definovanych zamérovact
pro zobrazeni XY

Rezimy (vSechny Dostupnost rezimil zavisi na modelu piistroje

mozneé) BondMaster 600 a zvoleném provoznim reZimu.
Na vybér je z rtiznych rezimii zobrazeni RF (tvar
vIny ménici se v case (nezpracovana vina RF) nebo
amplituda signalu (IMPULSE), jedné roviny
impedance (nazyvana plovouci bod XY), rozdélené
obrazovky RF a XY, liniového zobrazeni (SCAN
predstavujici amplitudu a fazi v ¢ase), rozdélené
obrazovky XY + SCAN, SPECTRUM (amplituda
a faze ve frekvenci) a rozdélené obrazovky XY +
SPECTRUM.

Dalsi Standardy a smérnice | Standard MIL 810G, CE, WEEE, FCC (USA), IC

(Kanada), RoHS (Cina), RCM (Australie a Novy
Zéland), KCC (Korea)

Pozadavky na napajeni

Napajeni stfidavym proudem: 100 V az 120 V stf.,
200V az 240 V stf., 50 az 60 Hz

Zaruka

Jednorocni omezena zaruka s moznosti dokoupeni
dalsiho roku zaruky (W2-BONDMASTER600
[U8775337])
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A.2 Specifikace vstupl/vystupl
Tabulka 7 na strané 222 obsahuje specifikace vstupnich a vystupnich signalti.

Tabulka 7 Specifikace vstupti/vystupt

Parametr Hodnota
USB Jeden periferni port USB 2.0
Video vystup Jeden standardni analogovy vystupni port VGA
Vstup/vystup Jeden 15kolikovy port vstupu/vystupu (samec) s 6 analogovymi
vystupy, 4 vystupy alarmii (mohou se pouzit jako vstupy)
a 2 kédovacimi signaly (pro dalsi rozsifeni)

Tabulka 8 na strané 222 popisuje vsechna pfipojeni, ktera jsou dostupna u
15kolikového vstupniho/vystupniho konektoru. Tabulka 9 na strané 223 popisuje
vsechna pfipojeni, ktera jsou dostupna u vystupniho konektoru VGA s 15 koliky.

Tabulka 8 Vstupni/vystupni 15kolikovy konektor BondMaster 600

Kolik Signal Popis

1 AOUT_1 | Analogovy vystup 1

2 AOUT_ 2 | Analogovy vystup 2

3 AOUT_3 |Neni k dispozici

4 AOUT_ 4 |Neni k dispozici

5 AOUT_5 |Nenik dispozici

6 AOUT_6 |Neni k dispozici

7 GND Uzemnéni

8 VDD Napéti +5V

9 ENCD_INT | Pferuseni enkodéru (budouci rozsifeni)

10 ENCD_DIR | Smérovani enkodéru (budouci rozsifeni)

11 GND Uzemnéni

12 HW_IO_1 | Vstup/vystup hardwaru 1: vystup alarmu 1, obecny
vystup 1

13 HW_IO_2 | Vstup/vystup hardwaru 2: vystup alarmu 2, obecny
vystup 2
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Tabulka 8 Vstupni/vystupni 15kolikovy konektor BondMaster 600 (pokracovdini)

Kolik Signal Popis
14 HW_IO_3 | Vstup/vystup hardwaru 3: vystup alarmu 3, obecny
vystup 3
15 HW_IO_4 | Vstup/vystup hardwaru 4: vystup alarmu 4, obecny
vystup 4

Tabulka 9 15kolikovy VGA vystup portu BondMaster 600

Kolik Signal Popis

1 VGA_RED Cerveny vystup VGA

2 VGA_GREEN | Zeleny vystup VGA

3 VGA_BLUE Modry vystup VGA

4 NC Nepripojeno

5 GND Uzemnéni

6 GND Uzemnéni

7 GND Uzemnéni

8 GND Uzemnéni

9 NC Nepripojeno

10 GND Uzemnéni

11 NC Nepripojeno

12 NC Nepripojeno

13 LCD_HSYNC Horizontalni
synchronizace

14 LCD_VSYNC Vertikalni
synchronizace

15 NC Nepripojeno

a.

Standardni konfigurace vystupu VGA

Specifikace
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A3

Specifikace testovani spoju

Tabulka 10 na strané 224 obsahuje specifikace testovani spojii.

Tabulka 10 Specifikace testovani spojtit

Kategorie

Parametr

Hodnota

Propojeni pfi testovani
spoju

Konektory sondy

11kolikovy Fisher

Pocet vstupti sondy

1

Charakteristika testovani
spoju

Typy

Sonda pro metodu Pitch-Catch (PC),
analyzu mechanické impedance (MIA)
a rezonanci. Pfistroj BondMaster 600 je
plné kompatibilni se sondami
BondMaster PowerLink i nejbéznéjsimi
sondami ostatnich vyrobct

a dodavateld pfislusenstvi.

Zesileni

0 dB az 100 dB v krocich po 0,1 dB
nebo 1 dB. V nékterych rezimech
kontroly je tento rozsah urcitym
zplisobem omezen.

Rotace

0° az 359,9° v krocich po 0,1° nebo 1°

Skenovani

Proménné v rozsahu od 0,520 s do 40 s.
Pfi nékterych konfiguracich obrazovky
je tento rozsah urcitym zptisobem
omezen.

Filtr spodniho priichodu

6 Hz az 300 Hz. V nékterych rezimech
kontroly je tento rozsah urcitym
zplisobem omezen.

Pohon sondy

Uzivatel mtize vybirat mezi hodnotami
LOW, MEDIUM a HIGH.

Perzistence proménné

0,1saz10s

Prodleva pred
vymazanim obrazovky

0,1saz60s

224
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A4  Specifikace rezimu zvukové davky Pitch-Catch a SWEPT

Tabulka 11 na strané 225 popisuje specifikace rezimu zvukové davky Pitch-Catch
a SWEPT.

Tabulka 11 Specifikace rezimu zvukové davky Pitch-Catch a SWEPT

Kategorie Parametr Hodnota
Zvukova davka Pitch- Rezimy zobrazeni Na vybér je z riznych rezimt
Catch (tlacitko RUN) zobrazeni RF (tvar viny ménici se

v Case (nezpracovana vlna RF) nebo
amplituda signalu (IMPULSE)), jedné
roviny impedance (nazyvana plovouci
bod XY), rozdélené obrazovky RF a XY,
liniového zobrazeni (SCAN
predstavujici amplitudu a fazi v case),
rozdélené obrazovky XY + SCAN

Rozsah frekvence 1 kHz az 50 kHz

Zesileni Zesileni ve tvaru viny RF
(nezpracovany signal): 0 dB az 70 dB
v krocich po 0,1 dB nebo 1 dB. U
zobrazeni XY s plovoucim bodem je
k dispozici dalsi rozsah 0 dB az 60 dB.

Sitka 360 ps az 10 ms v krocich po 50 ps

Brana 10 us az 7920 ps v krocich po 10 ps.
Novy rezim brany ,, AUTO”, ktery
dokaze automaticky oznacit vrcholy

amplitudy ze signalu RF.
Cykly 1 az 10 v krocich po 1 cyklu
Cetnost opakovani 5 az 500 opakovani za sekundu

v krocich po 5 opakovani/s

Zaznam bodu Az 25 uzivatelem definovanych
zaznamii bodu
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Tabulka 11 Specifikace rezimu zvukové davky Pitch-Catch a SWEPT (pokracovini)

Kategorie Parametr Hodnota
Pitch-Catch SWEPT Rezimy zobrazeni Moznost vybéru mezi jednou rovinou
(tlacitko RUN) impedance (zobrazeni XY s plovoucim

bodem), rezimem SPECTRUM
(amplituda a faze ve frekvenci)
a rozdélenou obrazovkou XY +

SPECTRUM
Rozsah frekvence 5kHz az 100 kHz
Zesileni 0 dB az 60 dB v krocich po 0,1 dB
Cetnost priichodt Uzivatel muze cetnost opakovani
vybirat z hodnot LOW, MEDIUM
a HIGH
Sledovani frekvence Az dvé uzivatelem definované znacky

pro sledovani dvou konkrétnich
frekvenci na obrazovce priichodu

A.5 Specifikace analyzy mechanické impedance a rezimu rezonance

Tabulka 12 na strané 227 popisuje specifikace analyzy mechanické impedance (MIA)
a rezimu rezonance.
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Tabulka 12 Specifikace analyzy mechanické impedance a rezZimu rezonance

Kategorie

Parametr

Hodnota

Analyza mechanické

Rezimy zobrazeni

Na vybér je z riznych rezimt jedné

impedance (tlacitko RUN) roviny impedance (nazyvana plovouci
bod XY), liniového zobrazeni (SCAN
predstavujici amplitudu a fazi v case),
rozdélené obrazovky XY + SCAN
Prtivodce kalibraci V nabidce kalibrace miizete urcit
nejvhodnéijsi frekvenci pro dané
pouziti na zakladé jednoduchého
méfeni neposkozenych a poskozenych
casti standardniho materialu
Rozsah frekvence 2 kHz az 50 kHz
Zesileni 0 dB az 100 dB v krocich po 0,1 dB
Filtr spodniho priichodu |6 Hz az 500 Hz
Zaznam bodu Az 25 uzivatelem definovanych
zaznami bodu
Rezonance Rezimy zobrazeni Na vybér je z riznych rezim jedné

(tlacitko RUN)

roviny impedance (nazyvana plovouci
bod XY), liniového zobrazeni (SCAN
predstavujici amplitudu a fazi v case),
rozdélené obrazovky XY + SCAN

Pravodce kalibraci

Nabidka kalibrace pomaha urcit
nejvhodnéjsi frekvenci na zakladé
reakce sondy

Rozsah frekvence

1 kHz az 500 kHz

Zesileni

0 dB az 60 dB v krocich po 0,1 dB

Filtr spodniho priichodu

10 Hz az 500 Hz

Zaznam bodu

Az 25 uzivatelem definovanych
zaznamii bodu
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A.6 Specifikace alarmu, konektivity a paméti
Tabulka 13 na strané 228 obsahuje specifikace alarmu, konektivity a paméti.

Tabulka 13 Specifikace alarmu, konektivity a paméti

Kategorie Parametr Hodnota

Alarmy Pocet 3 alarmy soucasné

Dostupné typy alarmt | Dostupnost jednotlivych alarmi zavisi
na modelu pristroje BondMaster 600

a zvoleném provoznim rezimu. Vybér
z raznych alarmti: RF (Casova rada),
BOX (étverec), POLAR (kruh),
SECTOR (vysec), SCAN (casovy)

a SPEC (spektrum), vSe s moznosti
vybéru mezi rezimem AMPLITUDE

a PHASE.

Konektivita a pamét Pocitacova aplikace Aplikace BondMaster PC, ktera je
soucasti zakladniho baleni pfistroje
BondMaster 600. Aplikace
BondMaster PC umoznuje prohlizeni
ulozenych soubort a tisk hlaseni.

Nahled v pristroji Ano, pomoci oto¢ného volice
Datové tulozisté 500 soubort
Referencni signal Ihned nebo po vyvolani z paméti

A.7  Specifikace rozhrani

Tabulka 14 na strané 229 obsahuje specifikace rozhrani.
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Tabulka 14 Specifikace rozhrani

Kategorie

Parametr Hodnota

Podoba rozhrani

Jazyky Anglictina, Spanélstina, francouzstina,
némcina, italStina, japonstina, ¢instina,
rustina, portugalstina, polstina,
holandstina, ¢estina, madarstina,
$védstina a norstina

vevr v

Barvy 8 schémat pro nejrtiznéjsi svételné
podminky a preference uzivatele

Podrobnosti o rozhrani

Rezimy pfistroje Zvukova davka Pitch-Catch (zobrazeni
RF nebo IMPULSE), Pitch-Catch
SWEPT, analyza mechanické
impedance (MIA) a rezim rezonance

Struktura nabidky Rozhrani s jednotiroviiovou nabidkou
se vSemi okny nastaveni pro snadnéjsi
konfiguraci béhem prace

Pouziti Nabidka s vybérem vhodného pouziti

pro snadnou a rychlou konfiguraci
Namétené hodnoty Dostupnost nameétenych hodnot zavisi
v realném case na modelu pristroje BondMaster 600

a zvoleném provoznim rezimu. Na
vybér z az dvou namérenych hodnot
v realném case, které hodnoti
charakteristiky signalu (kombinace
4 méfeni amplitudy a 1 méfeni tthlu)
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Priloha B: Prislusenstvi, nahradni dily a upgrade

Tabulka 15 na strané 231 az Tabulka 18 na strané 232 obsahuje informace o ¢islech diltt
pro jednotliva piislusenstvi pfistroje BondMaster 600 a informace o podptirnych
dilech, nahradnich dilech, sitovych kabelech, upgradech, zaruce a priivodci pro
seznameni s pfistrojem.

Tabulka 15 Volitelna pfislusenstvi, podpiirné dily a nahradni dily

Popis Cislo dilu
Hrudni popruh (4bodové upinani) EP4/CH [U8140055]
Sestava stojanu na pristroje fady 600 (nahradni dil) 600-STAND [U8780296]
Adaptér pro zesilovac externi houkacky N600-EXTALM [U8780332]
1,52m (5 ft) VGA kabel pro pfistroje fady 600 600-C-VGA-5 [U8780298]
1,83m (6 ft) komunikacéni kabel HD15 (samice), DSUB-HD15-6 [U8780333]
signalizace se spole¢nou zemi
Fdlie obrazovky pfistroje fady 600 (baleni po 10) 600-DP [U8780297]

Meékké pouzdro na pfistroj a pfislusenstvi pro fadu 600 | 600-SC-K [U8780334]
(verze s otoénym volicem)

Externi nabijec baterii (uzivatel musi urcit napajeci EPXT-EC-X, kde , X” znaci typ

kabel) sitového kabelu (viz Tabulka 16 na
strané 232)

Ramenni popruh 3319871 [U8906253]
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Tabulka 16 Napajeci kabely pro model EP-MCA-X a EPXT-EC-X

Popis proménné (X) v nazvu napajeciho kabelu Cislo dilu
A = Australie U8840005
B = Brazilie U8769007
C=Cina U8769008
D = Dansko U8840011
E = Evropa U8840003
I =Italie U8840009
J = Napéjeci kabel pro Japonsko a podlozka pro PSE| U8908649
K = Velka Britanie U8840007
P =Indie, Pakistan, J. Afrika a Hongkong U8840013
S = Jizni Korea U8769009
U =USA a Kanada U8840015

Tabulka 17 Upgrade a zaruka
Popis Cislo dilu

Prodlouzena zaruka piistroje BondMaster 600
(jeden dodatecny rok) véetné kalibrace (neni
k dispozici ve vSech zemich)

W2-BONDMASTER600
[U8775337]

Upgrade z B600 na B600M, vcetné kabelu od
rezonancni sondy

B600-UPG-M [U8670219]

Tabulka 18 Pfirucka pro seznameni se s pfistrojem ve vSech jazycich

Popis Cislo dilu

Prirucka Zac¢iname pro model B600 —
¢instina

DMTA-10044-01ZH [U8670211]

Prirucka Zac¢indme pro model B600 —
némcina

DMTA-10044-01DE [U8670212]

Prirucka Zac¢iname pro model B600 —
anglictina

DMTA-10044-01EN [U8030413]

Prirucka Zac¢indme pro model B600 —
francouzstina

DMTA-10044-01FR [U8670213]
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Tabulka 18 Pfirucka pro seznamenti se s pfistrojem ve vSech jazycich (pokracovini)

Popis

Cislo dilu

Prirucka Zac¢indme pro model B600 —
italtina

DMTA-10044-011IT [U8670214]

Prirucka Zaciname pro model B600 —
japonstina

DMTA-10044-01JA [U8670215]

Prirucka Zac¢indme pro model B600 —
rustina

DMTA-10044-01RU [U8670216]

Prirucka Zaciname pro model B600 —
Spanélstina

DMTA-10044-01ES [U8670217]

Prirucka Zac¢indme pro model B600 —
portugalstina

DMTA-10044-01PT [U8670218]
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